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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”
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AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)
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HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
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No. Description

1 8pin 12V Power Connector (ATX12V1)
4 pin 12V Power Connector (ATX12V2)
CPU Fan Connector (CPU_FANT1)

w N

4  CPU/ Waterpump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
5 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
6  2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
7  AMD FAN LED Header (AMD_FAN_LED1)

8 ATX Power Connector (ATXPWRI)

9 USB 3.2 Genl Header (USB3_9_10)

10 USB 3.2 Genl Header (USB3_7_8)

11  SPI TPM Header (SPI_TPM_]J1)

12 Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN4/WP)

13 SATA3 Connectors (SATA3_1_2)

14 SATA3 Connectors (SATA3_3_4)

15 SATA3 Connectors (SATA3_5_6)

16 SATA3 Connectors (SATA3_7_8)

17 Front Panel Type C USB 3.2 Genl Header (F_USB31_TC_1)
18  System Panel Header (PANELI)

19 Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

20 USB 2.0 Header (USB_3_4)

21 USB 2.0 Header (USB_1_2)

22 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)

23 Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)

24  Addressable LED Header (ADDR_LEDI1)

25 RGBLED Header (RGB_HEADER1)

26 Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
27  Post Status Checker (PSC)

28 Thunderbolt AIC Header (TBI1)

29 TPM Header (TPMSI)

30 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOLI)

31 AMD LED Fan USB Header (USB_5)

32 CPU/ Waterpump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
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I/0 Panel
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1 PS/2 Mouse/Keyboard Port 9  Antenna Bracket (on I/O Panel Shield)
2 LAN RJ-45 Port* 10 USB 3.2 Genl Ports (USB3_56)***
3 Central / Bass (Orange) 11 USB 3.2 Gen2 Type-A Port (USB31_TA_1)
4 Rear Speaker (Black) 12 USB 3.2 Gen2 Type-C Port (USB31_TC_1)
5 Line In (Light Blue) 13 USB 3.2 Genl Ports (USB3_34)
6 Front Speaker (Lime)** 14  USB 3.2 Genl Ports (USB3_12)
7 Microphone (Pink) 15 HDMI Port
8  Optical SPDIF Out Port




* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

‘ SPEED LED
|

I I

E:

LAN Port

Activity / Link LED

Status Description

Speed LED
Status

Description

Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection
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**If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker’s plug into “Front Speaker Jack”. See the table below

for connection details in accordance with the type of speaker you use.

Audio Output Front Speaker RearSpeaker Central/Bass Lineln
Channels (No.6) (No. 4) (No. 3) (No.5)

4 \% v - --

6 \% \% \% --

8 \% \% \% A%

** ACPI wake-up function is not supported on USB3_56 ports.




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock X570 Extreme4 motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this documentation will be subject to change without notice. In case any modi-
fications of this documentation occur, the updated version will be available on ASRock’s
website without further notice. If you require technical support related to this mother-
board, please visit our website for specific information about the model you are using. You
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well. ASRock
website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

. ASRock X570 Extreme4 Motherboard (ATX Form Factor)
. ASRock X570 Extreme4 Quick Installation Guide

+ ASRock X570 Extreme4 Support CD

+ 4xSerial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

+ 3 x Screws for M.2 Socket (Optional)

+ 2 x Standoffs for M.2 Sockets (Optional)
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1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

+ ATX Form Factor
+ 20z Copper PCB

+ Supports AMD AM4 socket Ryzen™ 2000 and 3000 series
processors

« Intersil Digital PWM

+ 10 Power Phase design

+ AMD X570

+ Dual Channel DDR4 Memory Technology

+ 4x DDR4 DIMM Slots

« AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 4666+
(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/
3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

+ AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4
3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC
& non-ECC, un-buffered memory*

« AMD Ryzen series CPUs (Picasso) support DDR4 3466+
(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory*

* For Ryzen Series CPUs (Picasso), ECC is only supported with
PRO CPUs.

* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)

* Please refer to page 25 for DDR4 UDIMM maximum
frequency support.

+ Max. capacity of system memory: 128GB

+ 15u Gold Contact in DIMM Slots

AMD Ryzen series CPUs (Matisse)
2 x PCI Express 4.0 x16 Slots (single at x16 (PCIE1); dual at
x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*



AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge)
+ 2x PCI Express 3.0 x16 Slots (single at x16 (PCIE1); dual at
x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*
AMD Ryzen series CPUs (Picasso)
+ 2x PCI Express 3.0 x16 Slots (single at x8 (PCIE1); dual at x8
(PCIE1) / x4 (PCIE4))*
* Supports NVMe SSD as boot disks
+ 3 x PCI Express 4.0 x1 Slots
« Supports AMD Quad CrossFireX"™ and CrossFireX"™
+ 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
+ 15p Gold Contact in VGA PCle Slot (PCIE1)

Graphics - Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen
Series APU*
* Actual support may vary by CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports
up to 16GB.
* The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory
installed.
+ Supports HDMI 2.0 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz
+ Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 2.0 Ports (Compliant
HDMI monitor is required)
+ Supports HDR (High Dynamic Range) with HDMI 2.0
+ Supports HDCP 2.2 with HDMI 2.0 Port
+ Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 2.0 Port
+ Supports Microsoft PlayReady”

Audio « 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek
ALC1220 Audio Codec)
+ Premium Blu-ray Audio support
+ Supports Surge Protection
- Supports Purity Sound™ 4
- NE5532 Premium Headset Amplifier for Front Panel
Audio Connector (Supports up to 600 Ohm headsets)

- Pure Power-In
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- Direct Drive Technology
- PCB Isolate Shielding
- Impedance Sensing on Rear Out port
- Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
- 15p Gold Audio Connector
+ Supports DTS Connect

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ GigaLAN Intel® I211AT
+ Supports Wake-On-LAN
« Supports Lightning/ESD Protection
+ Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supports PXE

Rear Panel « 2 x Antenna Ports (on I/O Panel Shield)
1/0 + 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port
+ 1 x HDMI Port
+ 1x Optical SPDIF Out Port
+ 1xUSB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)
+ 1xUSB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)
+ 6x USB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)
* Ultra USB Power is supported on USB3_56 ports.
* ACPI wake-up function is not supported on USB3_56 ports.
+ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
+ HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in /
Front Speaker / Microphone

Storage + 8xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug

+ 1xHyper M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to
Gen4x4 (64 Gb/s) (with Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (with
Pinnacle Ridge and Picasso)*

+ 1xHyper M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
and M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s)*

* Supports NVMe SSD as boot disks
* Supports ASRock U.2 Kit



Connector

+ 1xTPM Header
+ 1x SPI'TPM Header
+ 1xPower LED and Speaker Header
+ 1x AMD Fan LED Header
* The AMD Fan LED Header is compatible with a regular RGB
LED stripe.
*The AMD Fan LED Header supports LED strips of maximum
load of 3A (36W) and length up to 2.5M.
+ 1xRGB LED Header
* Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
+ 1x Addressable LED Header
* Supports in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
+ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
+ 4 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP and CHA_FAN4/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin
fan is in use.
+ 1x24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power
Connector)
+ 1x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power
Connector)
+ 1x4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power
Connector)
+ 1x Front Panel Audio Connector (15 Gold Audio
Connector)
+ 1x AMD LED Fan USB Header
+ 1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin) (Supports ASRock
Thunderbolt AIC Card only)
+ 2xUSB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
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+ 2x USB 3.2 Genl Headers (Support 4 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)
+ 1x Front Panel Type C USB 3.2 Genl Header (Supports ESD

Protection)
BIOS « AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Feature + Supports “Plug and Play”

+ ACPI 5.1 compliance wake up events

+ Supports jumperfree

+ SMBIOS 2.3 support

- CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_
CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1.8V, VDDP Voltage Multi-

adjustment
Hardware + Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis,
Monitor Chassis/Water Pump Fans

«+ Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis, Chassis/
Water Pump Fans

+ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis, Chassis/ Water
Pump Fans

+ Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis,
Chassis/Water Pump Fans

+ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, CPU VD-
DCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1.8V,

VDDP
oS + Microsoft® Windows® 10 64-bit
Certifica- - FCC,CE
tions + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

11
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* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

A

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting
the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.



X570 Extreme4

Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study

the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

13



2.1 Installing the CPU

ﬁ Unplug all power cables before installing the CPU.
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger
heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease
between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the
CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.

ﬁ Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.

Installing the CPU Box Cooler SR1
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Installing the AM4 Box Cooler SR2
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4-pin FAN cable

RGB LED Cable

*The diagrams shown here are for reference only. The headers might be in a different position on
your motherboard. Please refer to page 35 for the orientation of AMD Fan LED Header (AMD

).

FAN_LEDI1

20



Installing the AM4 Box Cooler SR3










24

Please note that only one cable should be used at a time in this step.
If you select AMD_FAN_LEDI, please install ASRock utility "ASRock Polychrome SYNC".
If you select USB connector, please install AMD utility "SR3 Settings Software".

*The diagrams shown here are for reference only. The headers might be in a different position on your
motherboard. Please refer to page 35 for the orientation of AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LEDI1)
and page 31 for the orientation of AMD LED Fan USB Header (USB_5).
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same

brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
ﬁ 2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three

memory module installed.

3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

4. We suggest that you install the memory modules on DDR4_A2 and DDR4_B2 first
for better DRAM compatibility on 2 DIMMs configuration.

AMD non-XMP Memory Frequency Support

Ryzen Series CPUs (Matisse):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 (Mhz)

- SR - - 3200

- DR - - 3200

- SR - SR 3200

- DR - DR 3200
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR  SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 2667

Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
(Mhz)
- SR - - 2933
- DR - - 2933
- SR - SR 2933
- DR - DR 2933
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR  2133-2400
25



Ryzen Series CPUs (Picasso):

UDIMM/SO-DIMMs Memory Slot

#of DIMMson # of Ranks

1.20V
the Channel per DIMM

SR: 2933
lofl xR

DR:2677

SR: 2667
1of2 xR-0

DR: 2400
20f2 1R-1R 2133
20f2 2R-xR 1866

x=1or2

SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label
DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label

26
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The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect

orientation.
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2.4 Expansion Slots (PCI Express Slots)

There are 5 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off
or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and
make necessary hardware settings for the card before you start the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 4.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE3 (PCle 4.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE4 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.
PCIE5 (PCle 4.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCle Slot Configurations
Ryzen Series CPUs (Matisse) Gen4x16 Gen4x4
Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge) Gen3x16 Gen3x4
Ryzen Series CPUs (Picasso) Gen3x8 Gen3x4

chassisfan connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP or

Q For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
CHA_FAN4/WP ) when using multiple graphics cards.
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

W W

Short Open
Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS
(CLRCMOSI) Open: Default

21
(see p.1, No. 23) pin jumper

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please
turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short
the pins on CLRCMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper
cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.

29



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 18)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-

ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the

pin assignments are matched correctly.
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Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
Header DU,\?&J\’(\AMY chassis power LED and
(7-pin SPK_PLEDI) +5V | the chassis speaker to this
(see p.1, No. 19) olo header.

1 Q

|
PLED+|
PLED+
PLED-

Serial ATA3 Connectors ~ [ - These eight SATA3
(SATA3_1_2: E | g connectors support SATA
see p.1, No. 13) s =S data cables for internal
(SATA3_3_4: §| ] [ :| storage devices with up to
see p.1, No. 14) E | E 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_5_6: o ==
see p.1, No. 15) ﬁl ] [7] ::l
(SATA3_7_8: =L E

o =l =l @
see p.1, No. 16)

© =] ~

2| 2|

< IL| L &

o =l =l o
AMD LED Fan USB 1 This header is used for
Header L}, oD connecting the USB

- P+
(4-pin USB_5) USB_PWR connector on the AMD
(see p.1, No. 31) SR3 Heatsink.
USB 2.0 Headers USB_PWR There are two headers
5

(9-pin USB_1_2)
(see p.1, No. 21)
(9-pin USB_3_4)
(see p.1, No. 20)

on this motherboard.

Each USB 2.0 header can

support two ports.

USB 3.2 Genl Headers
(19-pin USB3_7_8)
(see p.1, No. 10)
(19-pin USB3_9_10)
(see p.1,No. 9)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

There are two headers on

this motherboard. Each

USB 3.2 Genl header can

support two ports.

31
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Front Panel Type C USB There is one Front

3.2 Genl Header Panel Type C USB 3.2

(20-pin F_USB31_TC_1) Genl Header on this

(see p.1, No. 17) motherboard. This header
is used for connecting a

USB Type-C Cable USB 3.2 Genl module for
additional USB 3.2 Genl

ports.
Front Panel Audio Header oo This header is for
(9-pin HD_AUDIOL1) PREGIC her connecting audio devices
(see p.1, No. 30) OUILRET to the front audio panel.
P p
o[ Jo
[oloo]ofo
‘ [ Tour2.L
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R

&

MIC2_L

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must sup-

port HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis
manual to install your system.

. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the

steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to connect
them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel and
adjust “Recording Volume”.

Chassis Water Pump Fan  ran_speep_controL 4 This motherboard

Connectors N YOTAGE % : provides four 4-Pin water

(4-pin CHA_FAN1/WP) o ' cooling chassis fan

(see p.1, No. 32) connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis

(4-pin CHA_FAN2/WP) N an vomace water cooler fan, please

(see p.1, No. 26) FAN;z:i[:EHUONTROL connect it to Pin 1-3.

(4-pin CHA_FAN3/WP)

(see p.1, No. 22) T2



(4-pin CHA_FAN4/WP)
(see p.1, No. 12)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

AwN e

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FANT1)
(see p.1, No. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

This motherboard pro-
vides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.

CPU Water Pump Fan
Connector

(4-pin CPU_FAN2/WP)
(see p.1, No. 4)

FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED- 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

This motherboard
provides a 4-Pin water
cooling CPU fan
connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 8)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1,No. 1)

This motherboard pro-
vides an 8-pin ATX 12V
power connector. To use a
4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.

*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PClIe power cable to this

connector.

X570 Extreme4
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ATX 12V Power
Connector
(4-pin ATX12V2)
(see p.1, No. 2)

Ul

Please connect an ATX
12V power supply to this
connector.

*The power supply plug
fits into this connector in

only one orientation.

Thunderbolt AIC
Connector
(5-pin TBI)

(see p.1, No. 28)

Please connect a Thunderbolt™
add-in card (AIC) to the
Thunderbolt AIC connector via
the GPIO cable.

*Please install the Thunderbolt™
AIC card to PCIE4 (default
slot).

LPC/TPM Header

(17-pin TPMS1)
(see p.1, No.29)

SMB_CLK_MAIN

GND

z

<

E‘ =+

< z

= =

< a *
) €g
o= =4
200235 z2
= z z
53365 ,88

%

This connector supports Trusted
Platform Module (TPM) system,
which can securely store keys,
digital certificates, passwords,
and data. A TPM system also

helps enhance network security,

$:58%8 g3 I
SEE ST 50 protects digital identities, and
B ensures platform integrity.
SPI TPM Header sPI_DQ3 This connector supports SPI
+3.3V
(13-pin SPI_TPM_]J1) Dummy Trusted Platform Module (TPM)
(see p.1, No. 11) spI_Mosi system, which can securely store
| Toy-piRa keys, digital certificates, pass-
O[O[O]O[O[O]O!
Olo[o[olo]o words, and data. A TPM system
| SII:‘I_TPM_CS# also helps enhance network
GND
o RSTH security, protects digital
SPL_CSO identities, and ensures platform

SPI_DQ2

integrity.
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AMD FAN LED Header
(4-pin AMD_FAN_
LEDI)

(see p.1, No. 7)

B R G 12v

AMD FAN LED Header is used
to connect RGB LED

extension cable that comes with
AMD heatsink. The cable
connection allows users to choose
from various LED lighting
effects.

*The AMD Fan LED Header is
compatible with a regular RGB
LED stripe.

Caution: Never install the FAN
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may

be damaged.

RGB LED Header
(4-pin RGB_HEADER1)
(see p.1, No. 25)

12V G R B

This RGB header is used to
connect RGB LED extension
cable which allows

users to choose from various LED
lighting effects.

Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 45 for
further instructions on this
header.

Addressable LED Header
(3-pin ADDR_LED1)
(see p.1, No. 24)

1
GND
DO_ADDR

VouT

This header is used to connect
Addressable LED extension cable
which allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.
*Please refer to page 46 for
further instructions on this
header.
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2.7 Post Status Checker

Post Status Checker (PSC) diagnoses the computer when users power on the
machine. It emits a red light to indicate whether the CPU, memory, VGA or stor-
age is dysfunctional. The lights go off if the four mentioned above are functioning

normally.
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2.8 M.2 WiFi/BT Module Installation Guide

The M.2 Socket (Key E) supports type 2230 WiFi/BT module.

Installing the WiFi/BT module

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

Step 3

Align and gently insert the WiFi/BT
module into the M.2 slot. Please be
aware that the module only fits in one

orientation.
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Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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2.9 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket
(M2_2) supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4
(64 Gb/s) (with Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (with Pinnacle Ridge and Picasso).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
g and the screw.
Step 2

i |
/ 4 ,

Depending on the PCB type and

o
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut
L

location to be used.

2 ‘
I 1

-©
~©

Nut Location A B C D
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type2230  Type2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films on
the bottom side of the M.2 heatsink
before you install a M.2 SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as
this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

SanDisk PCle

Intel PCle
Intel PCle
Intel PCle

Kingston PClIe
Samsung PClIe
Samsung PClIe
Samsung PCle
ADATA PCle
ADATA PCle
Kingston PClIe
Kingston PCle
PLEXTOR PCle
WD PCle

SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)
INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
SSDPEKKF512G7 NVME / 512GB
Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
SM951 (NVME) /512GB

SM951 (MZHPV512HDGL) / 512GB
ASX8000NP-512GM-C / 512GB
ASX7000NP-512GT-C/ 512GB
SKC1000/480G

SKC1000/960GB NVME

PX-512M8PeG/ 512GB
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME) / 512GB

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website
for details: http://www.asrock.com
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2.10 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_3) supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s
module and M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

F L5 | Step2

{  Depending on the PCB type and

L4
o
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

©
-©-
~©
-0

Nut Location A B C D E
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm 1lcm
Module Type Type2230  Type2242  Type2260  Type 2280  Type 22110
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(1) Step 3
g
A Before installing a M.2 (NGFF) SSD
(2] module, please loosen the screws to
= remove the M.2 heatsink.
—_—
/i‘g;N *Please remove the protective films on
the bottom side of the M.2 heatsink
E.
XN TREmEy before you install a M.2 SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver

1 to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as
’ this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

SanDisk
Intel

Intel

Intel

Intel
Kingston
Samsung
Samsung
Samsung
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Crucial
ezlink
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
Kingston
LITEON
PLEXTOR
PLEXTOR
PLEXTOR
SanDisk
SanDisk
SanDisk
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
WD

WD

PCle
PCle
PCle
PCle
SATA
PCle
PCle
PCle
PCle
SATA
PCle
PCle
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
PCle
PCle
SATA
SATA
SATA
PCle
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
PCle

SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)
INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
SSDPEKKF512G7 NVME / 512GB
540S-SSDSCKKW240H6 / 240GB
Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen?2 x4)
Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
SM951 (NVME) /512GB

SM951 (MZHPV512HDGL) / 512GB
ADATA - AXNS381E-128GM-B
ASX8000NP-512GM-C / 512GB
ASX7000NP-512GT-C / 512GB
ASU800NS38-512GT-C / 512GB
Crucial-CT240M500SSD4-240GB
ezlink P51B-80-120GB

INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston SM2280S3G2/120G - Win8.1
Kingston-RBU-SNS8400S3 / 180GD
SKC1000/480G

SKC1000/960GB NVME

LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
PX-512M8PeG/ 512GB

SanDisk X400-SD8SN8U-128G

Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
SanDisk-SD6SN1M-128G

Transcend TS256GMTS800-256GB
TS512GMTS800 / 512GB

V-Color 120G

V-Color 240G

WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME) / 512GB

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website

for details: http://www.asrock.com
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2.11 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by

connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strip to the RGB LED Header (RGB_HEADER1) on the motherboard.

i
i
i

X570
EXTREMEY

S |
;
= o oo W

RGB_HEADERI1

|-
7

L] —1— 12Ve R B

i i
| e e |
[ = —

1

O@ e emme |

Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be

A damaged.

2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to
motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.
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Connecting the Addressable RGB LED Stri

Connect your Addressable RGB LED strip to the Addressable LED Header (ADDR_LED1) on
the motherboard.

i T g - ADDR_LED1
=
- 1
%lj g GND
E DO_ADDR
| o VouT
| ] SN
o o) b
[E ] & 7
[ =
——
e © 0 ° U &%P
] ¥
— O - - H ,
[ ey S g ||

!E 1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be
damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to
motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.



ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock RGB LED utility. Download
this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your PC style

your way!

Drag the tab to customize your

preference.

Toggle on/off the
RGB LED switch

hannel: Chipset Heatsink

Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # Apply Al

the motherboard
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das X570 Extreme4 von ASRock entschieden haben ein
zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualititskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestdndigkeit erfiillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden kon-
nen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert werden. Falls diese

Q Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne
weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe
in Bezug auf dieses Motherboard benitigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite: ASRock-Webseite http://
www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

. ASRock X570 Extreme4 — Motherboard (ATX-Formfaktor)
+ ASRock X570 Extreme4 — Schnellinstallationsanleitung

+ ASRock X570 Extreme4 — Support-CD

+ 4x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

+ 3 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

+ 2x Abstandhalter fiir M.2-Sockel (optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform « ATX-Formfaktor
+ Platine mit zwei Unzen Kupfergehalt

Prozessor + Unterstiitzt AMD-AM4-Sockel fiir Prozessoren der Serie Ryzen™
2000 und 3000
« Intersil Digital- PWM
+ 10-Leistungsphasendesign

Chipsatz . AMD X570

Speicher + Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

+ 4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

+ Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse) unterstiitzen DDR4
4666+(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133
(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC,
ungepufferter Speicher*

+ Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge)
unterstiitzen DDR4 3600+(0OC)/3466(0C)/3200(
0C)/2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter
Speicher*

+ Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Picasso) unterstiitzen DDR4
3466+ (0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, unge-
pufferter Speicher*

* Fiir Prozessoren der Ryzen-Serie (Picasso), ECC wird nur mit
PRO-Prozessoren unterstiitzt.

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitét-
sliste auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

* Bitte beachten Sie Seite 25 fiir die maximal unterstiitzte Frequenz
von DDR4-UDIMM.

+ Systemspeicher, max. Kapazitdt: 128GB

+ 15-u-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

Erweiter- Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse)
ungssteck- + 2 x PCI-Express 4.0-x16-Steckplitze (einzeln bei x16 (PCIEL);
platz doppelt bei x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*
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CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge)
+ 2x PCI-Express 3.0-x16-Steckplétze (einzeln bei x16 (PCIE1);
doppelt bei x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*
Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Picasso)
+ 2x PCI-Express 3.0-x16-Steckpldtze (einzeln bei x8 (PCIEL);
doppelt bei x8 (PCIE1L) / x4 (PCIE4))*
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
+ 3 x PCI-Express-4.0-x1-Steckplatz
. Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX™ und CrossFireX"™
+ 1x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul
+ 15-p-Goldkontakt in VGA-PCle-Steckplatz (PCIE1)

Grafikkarte - Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon™ Vega-Serie in APU
der Ryzen-Serie*
* Tatsédchliche Unterstiitzung kann je nach Prozessor variieren
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
« Freigabespeicher von standardmiflig 2 GB. Max.
Freigabespeicher unterstiitzt bis zu 16 GB.
* Der max. Freigabespeicher von 16GB erfordert die Installation von
32GB Systemspeicher.
+ Unterstiitzt HDMI 2.0 mit maximaler Auflésung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 60Hz
+ Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitét, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 2.0-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)
+ Unterstiitzt HDR (High Dynamic Range) mit HDMI 2.0
+ Unterstiitzt HDCP 2.2 mit HDMI 2.0-Port
+ Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 2.0-
Port

Audio . 7,1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1220-
Audiocodec)
» Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung
« Unterstiitzt Uberspannungsschutz
« Unterstiitzt Purity Sound™ 4
- NE5532 - erstklassiger Headset-Verstirker fiir Audioanschluss
an der Frontblende (unterstiitzt Headsets mit bis zu 600 Ohm)

- Reiner Stromeingang



X570 Extreme4

LAN

Riickblende,
E/A

Speicher

- Direct Drive Technology

- PCB-isolierte Abschirmung

- Impedanzerkennung am Line-Ausgang

- Individuelle PCB-Layer fiir rechten/linken Audiokanal
- 15-pu-Gold-Audioanschluss

Unterstiitzt DTS Connect

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel® I211AT

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

2 x Antennenports (an E/A-Blendenabschirmung)

1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

1 x HDMI-Port

1 x Optischer SPDIF-Ausgang

1 x USB 3.2-Gen2-Typ-A-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

1 x USB 3.2-Gen2-Typ-C-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

6 x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

* Ultra-USB-Stromversorgung wird an den Ports USB3_56
unterstiitzt.
* ACPI-Weckfunktion wird an USB3_56-Ports nicht unterstiitzt.

+ 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitit/Verbindung-LED und

Geschwindigkeit-LED)
HD-Audioanschliisse: Hintere Lautsprecher / Zentral / Bass /
Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

8 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1 und RAID 10), NCQ, AHCI und Hot-Plugging

1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-
Typ-2230/2242/2260/2280- M.2-PCI-Express-Modul bis Gen4

x 4 (64 Gb/s)(mit Matisse) oder Gen3 x 4 (32 Gb/s)(mit Pinnacle
Ridge und Picasso)*

1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-
2230/2242/2260/2280/22110-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und
M.2-PCI-Express-Modul bis Gen. 4 x 4 (64 Gb/s)*

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
* Unterstiitzt ASRock U.2-Kit
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Anschluss

« 1x TPM-Stiftleiste
+ 1x SPI-TPM-Stiftleiste
+ 1xBetrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
+ 1x AMD-Liifter-LED-Stiftleiste
* Die AMD-Liifter-LED-Steckleiste ist mit einer herkdmmlichen
RGB-LED-Leiste kompatibel.
* Die LED-Stiftleiste des AMD-Liifters unterstiitzt LED-Streifen
mit einer maximalen Last von 3 A (36 W) und einer Linge von bis
zu 2,5 m.
+ 1 x RGB-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
+ 1x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen
+ 1x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1x Anschluss fir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intelli-
gente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihler-
lafter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
+ 4 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Luftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehduse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Was-
serkithlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA _
FAN3/WP und CHA_FAN4/WP kénnen automatisch erkennen, ob
ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet wird.
+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss).
+ 1x8-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
+ 1x4-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
+ 1x Audioanschluss an der Frontblende (15u goldene Audioan-
schluss)
+ 1x AMD-LED-Liifter-USB-Stiftleiste
+ 1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig)(Unter-
stiitzt nur ASRock Thunderbolt AIC-Karten)
« 2x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)



X570 Extreme4

. 2x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt 4 USB 3.2 Genl-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entla-
dung)

+ 1x USB-3.2-Genl-Type-C-Stiftleiste an der Frontblende
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

+ AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung grafischer Be-

BIOS-Funk-
tion nutzerschnittstellen
« Unterstutzt ,,Plug-and-Play“
« ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse
«+ Unterstutzt Jumper-frei
« SMBIOS 2.3-Unterstiitzung
- CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_
CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1,8V, VDDP Mehrfachspan-
nungsanpassung
Hard- + Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Ge-
wareiiberwa- hiuse-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
chung « Liftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehéuse-,
Gehiuse-/Wasserpumpenliifter
« Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Ge-
héuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-,
CPU-/Wasserpumpen-, Gehéuse-, Gehduse-/Wasserpumpen-
liifter
+ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehiuse-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
« Spannungsiiberwachung: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8V,
VDDP
Betriebssys- « Microsoft® Windows® 10, 64 Bit
tem
Zertifizierun- « FCC,CE
gen + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)
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* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen,
die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktung-
A swerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung
kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres
Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir
iibernehmen keine Verantwortung fiir mégliche Schiden, die durch eine Ubertaktung verursa-

cht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,kurzgeschlossen“. Wenn keine Jumper-Kappe

auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen

W W

Short Open

CMOS-16schen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS
(CLRCMOSI) - 16schen

(siehe S. 1, Nr. 23) 2-poliger Jumper Offen: Standard

CLRCMOSI erméglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen der Systemparameter auf
die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlieflen Sie dann die Kontakte an CLRCMOSI 3 Sekunden mit einer Jumper-

Kappe kurz. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Léschung zu
entfernen. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung léschen

miissen, starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung

herunter.
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14 Integrierte Stiftleisten und Anschlisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Ein-/
(9-polig, PANELL1)
(siehe S. 1, Nr. 18)

Austaste, Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am

Gehduse entsprechend der

nachstehenden Pinbelegung

HDLED- o L
HDLED+ mit dieser Stiftleiste. Beachten

Sie vor Anschlieflen der Kabel
die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdichlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.



Betrieb-LED- und SPEAKER Bitte verbinden Sie die Be-
Lautsprecher-Stiftleiste DU,\?;AJ:;AMY trieb-LED des Gehéuses und
(7-polig, SPK_PLEDI) +5V | | den Gehéuselautsprecher mit
(siehe S. 1, Nr. 19) olo dieser Stiftleiste.

1L_10[0|O

|
PLED+|
PLED+
PLED-

Serial-ATA-III- Diese acht SATA-III-Anschliisse

o~ =] ] -
Anschliisse @ @ unterstiitzen SATA-Datenkabel

gL =
(SATA3_1_2: S = E S fiir interne Speichergerite mit
siehe S. 1, Nr. 13) < einer Datentibertragungsgesch
(SATA3_3_4: 2 2 windigkeit bis 6,0 Gb/s.
siehe S. 1, Nr. 14) % =L = %
(SATA3_5_6: © [ 9

[sp] [32}
siehe S. 1, Nr. 15) < <

2L =4
(SATA3_7_8: o =l & o
sieche S. 1, Nr. 16) @, = ~,

(s} o

< <

2 IL) L] =

o =l =l o

AMD-LED-Liifter-USB-

Stiftleiste
(4-polig, USB_5)
(siehe S. 1, Nr. 31)

Diese Stiftleiste dient der
Verbindung des USB-
Anschlusses am AMD-SR3-
Kiihlkorper.

USB 2.0-Stiftleisten
(9-polig, USB_1_2)
(siehe S. 1, Nr. 21)
(9-polig, USB_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 20)

Es gibt zwei Stiftleisten an
diesem Motherboard. Jede USB
2.0-Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.

USB 3.2 Genl-
Stiftleisten

(19-polig, USB3_7_8)

siehe S. 1, Nr. 10)

(
(19-polig, USB3_9_10)
(

siehe S. 1, Nr. 9)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Es gibt zwei Stiftleisten an
diesem Motherboard. Jede USB
3.2 Genl-Stiftleiste kann zwei

Ports unterstiitzen.

X570 Extreme4
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Type-C-USB-3.2 Genl-
Stiftleiste fiir die
Frontblende

(20-polig, F_USB31_
TC_1)

(siehe S. 1, Nr. 17)

USB Type-C Cable

Es gibt eine Type-C-

USB-3.2 Genl-Stiftleiste fiir

die Frontblende an diesem
Motherboard. Diese Stiftleiste
dient dem Anschluss eines USB-
3.2 Genl-Moduls fiir zusitzliche
USB-3.2 Genl-Ports.

Audiostiftleiste
(Frontblende)

(9-polig, HD_AUDIOI)
(siehe S. 1, Nr. 30)

GND
PRESENCE #
MIC_RET
|
I IO [¢)
11Q]0[Q)|Q]|O
J_|

‘ lour2_L

OUT_RET

out2_R
MIC2_R
MIC2_L

Diese Stiftleiste dient dem
Anschlieffen von Audiogeriten

an der Frontblende.

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehdiuse muss dazu

S

2.

Jjedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen
in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehiiuse.

Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der Audios-
tiftleiste der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.

B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.

C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.

E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,, FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-
Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume (Aufnahmelaut-
stirke)“ an.

Gehause-Wasserpumpen-
Liifteranschlusse
(4-polig, CHA_FAN1/

WP)

(siehe S. 1, Nr. 32)

(4-polig, CHA_FAN2/ G

WP)

FAN_SPEED_CONTROL Dieses Motherboard bietet vier
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

4-polige Wasserkithlung-Ge-

R,Nw s

héduselifteranschliisse. Falls

Sie einen 3-poligen Gehéuse-
Wasserkiihlerliifter anschlielen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(siehe S. 1, Nr. 26)
(4-polig, CHA_FAN3/

WP)

12 34

(siehe S. 1, Nr. 22)
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(4-polig, CHA_FAN4/
WP)
(siehe S. 1, Nr. 12)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

BwN e

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FANI)
(siehe S. 1, Nr. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Dieses Motherboard bietet
einen 4-poligen CPU-Liifteran-
schluss (lautloser Liifter). Falls
Sie einen 3-poligen CPU-Liifter
anschlieflen mdchten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Wasserpumpen-
Lifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN2/
WP)

(siehe S. 1, Nr. 4)

FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

Dieses Motherboard bie-

tet einen 4-poligen Was-
serkithlung-CPU-Liifteran-
schluss. Falls Sie einen 3-pol-
igen CPU-Wasserkiihlerliifter
anschlieflen mochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI)
(siehe S. 1, Nr. 8)

Dieses Motherboard bietet

einen 24-poligen ATX-Netzan-
schluss. Bitte schlief3en Sie es
zur Nutzung eines 20-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

Dieses Motherboard bietet einen
8-poligen ATX-12-V-Netzan-
schluss. Bitte schlief3en Sie es
zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel

der CPU und nicht das der
Grafikkarte angeschlossen ist.
Schlieflen Sie das PCle-Strom-
kabel nicht an diesen Anschluss

an.
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ATX-12-V-Netzanschluss
(4-polig, ATX12V2)
(siehe S. 1, Nr. 2)

N
Ul

An diesen Anschluss
schlieflen Sie ein ATX-12
V-Netzteil an.

*Der Netzteilstecker passt nur
in einer Richtung in diesen

Anschluss.

Thunderbolt-
Erweiterungskartenanschluss
(5-polig, TB1)

(siehe S. 1, Nr. 28)

Bitte verbinden Sie

eine Thunderbolt™-
Erweiterungskarte iiber das
GPIO-Kabel mit diesem
Thunderbolt-AIC-Anschluss.
*Bitte installieren Sie die
Thunderbolt™-AIC-Karte am
PCIE4 (Standardsteckplatz).

LPC/TPM-Header . Z Dieser Anschluss unter-
(17-polig, TPMS1) % i_‘ g stiitzt das Trusted Platform
(siehe S. 1, Nr. 29) - 3 5 2z ’j;f g o Module- (TPM) System, das
623555455 Schliissel, digitale Zertifikate,
Kennworter und Daten
sicher aufbewahren kann. Ein
g % é % 7 § % % TPM-System hilft zudem bei
U der Starkung der Netzwerk-
sicherheit, schiitzt digitale
Identitdten und gewéhrleistet
die Plattformintegritat.
SPI-TPM-Stiftleiste sPI_Da3 Dieser Anschluss unterstiitzt
(13-polig, SPI_TPM_]J1) ﬁagum das SPI Trusted Platform
(siehe S. 1, Nr. 11) SP';“Q?,? I Module- (TPM) System, das
SO C';E)M’p'm Schlissel, digitale Zertifikate,
110]o[0]0]0]0) Kennworter und Daten
JNELUPWCS# sicher autbewahren kann. Ein
S ST TPM-System hilft zudem bei
o der Stirkung der Netzwerk-

sicherheit, schiitzt digitale
Identitdten und gewéhrleistet
die Plattformintegritat.




AMD-Liifter-LED-Stiftleiste
(4-polig, AMD_FAN_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 7)

B R G 12V

Die AMD-Liifter-LED-Stift-
leiste dient dem Anschluss des
mit dem AMD-Kiihlkorpers
gelieferten RGB-LED-Ver-
lingerungskabels. Der
Kabelanschluss ermoglicht
Nutzern die Wahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffe-
kten.

* Die AMD-Liifter-LED-
Steckleiste ist mit einer her-
kommlichen RGB-LED-Leiste
kompatibel.

Achtung: Installieren Sie das
Liifter-LED-Kabel niemals
falsch herum; andernfalls
konnte das Kabel beschidigt
werden.

RGB-LED-Stiftleiste
(4-polig, RGB_HEADERTI)
(siehe S. 1, Nr. 25)

12VvG R B

Diese RGB-Stiftleiste dient
dem Anschlieflen eines
RGB-LED-Erweiterungska-
bels, das dem Nutzer die Aus-
wahl zwischen verschiedenen
LED-Lichteffekten ermogli-
cht.

Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals
falsch herum; andernfalls
konnte das Kabel beschidigt
werden.

*Weitere Anweisungen zu
dieser Stiftleiste finden Sie auf
Seite 45.

Adressierbare-LED-Stift-
leiste

(3-polig, ADDR_LEDI)
(siehe S. 1, Nr. 24)

1
GND
DO_ADDR

VouT

Diese Stiftleiste dient der
Verbindung des Adressier-
bare-LED-Verldngerungska-
bels, womit Nutzer zwischen
verschiedenen LED-Lichteffe-
kten wihlen konnen.
Achtung: Installieren Sie

das Adressierbare-LED-Ka-
bel niemals falsch herum;
andernfalls konnte das Kabel
beschidigt werden.

*Weitere Anweisungen zu
dieser Stiftleiste finden Sie auf
Seite 46.

X570 Extreme4
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock X570 Extreme4, une carte
meére fiable fabriquée conformément au controle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidele 4 son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte mére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu
Q de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent

document, la version mise d jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification
préalable. Si vous avez besoin d’une assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter
notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente
des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de

ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock X570 Extreme4 (facteur de forme ATX)
+ Guide d’installation rapide ASRock X570 Extreme4

« CD d’assistance ASRock X570 Extreme4

+ 4xcables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

3 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

+ 2 x Entretoises pour sockets M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

Facteur de forme ATX
PCB cuivre 2 onces

Prend en charge la gamme de processeurs AMD AM4 socket
Ryzen™ 2000 et 3000
PWM numérique Intersil

Alimentation a 10 phases
AMD X570

Technologie mémoire double canal DDR4

4 x fentes DIMM DDR4

Les processeurs AMD série Ryzen (Matisse) prennent en charge
les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4 4666+(0OC)/
4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466(
0C)/3200/2933/2667/2400/2133*

Les processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon* ECC et non ECC DDR4
3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133

Les processeurs AMD série Ryzen (Picasso) prennent en charge
les mémoires sans tampon non ECC DDR4 3466+ (OC)/3200(0C)/
2933/2667/2400/2133*

* Sur les processeurs série Ryzen (Picasso), ECC est pris en charge

uniquement avec les processeurs PRO.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site

Web d'ASRock pour de plus amples informations.

(http://www.asrock.com/)

* Veuillez consulter la page 25 pour connaitre la prise en charge de la
fréquence maximale de 'UDIMM DDR4.

Capacité max. de la mémoire systeme : 128GB
Contacts dorés 15 sur fentes DIMM

Processeurs AMD série Ryzen (Matisse)

2 x fentes PCI Express 4.0 x16 (simple en mode x16 (PCIE]) ;
double en mode x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*
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Processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge)
» 2 x fentes PCI Express 3.0 x16 (simple en mode x16 (PCIEI) ;
double en mode x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*
Processeurs AMD série Ryzen (Picasso)
2 x fentes PCI Express 3.0 x16 (simple en mode x8 (PCIE1) ; double
en mode x8 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
+ 3 x fentes PCI Express 4.0 x1
- Prend en charge AMD Quad CrossFireX " et CrossFireX ™
+ 1xsocket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230
+ Contact doré 15u dans fente VGA PCle (PCIEI)

Graphiques - Carte graphique AMD Radeon™ série Vega intégrée dans APU
série Ryzen*
* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Mémoire partagée par défaut 2 Go. Mémoire partagée maximum
prise en charge 16 Go.
* La mémoire partagée maximum de 16 Go nécessite 32 Go de
mémoire systéme installée.
+ Prend en charge la technologie HDMI 2.0 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
+ Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI 2.0
(un écran compatible HDMI est requis)
+ Prend en charge HDR (Plage dynamique étendue) avec HDMI 2.0
+ Prend en charge HDCP 2.2 via port HDMI 2.0
+ Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le port HDMI
2.0
+ Prend en charge Microsoft PlayReady”

Audio + Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio Realtek
ALCI1220)
+ Compatible audio Blu-ray Premium
+ Prend en charge la protection contre les surtensions
- Prend en charge Purity Sound™ 4
- Amplificateur de casque NE5532 Premium pour connecteur
audio sur panneau avant (prend en charge les casques jusqu’a 600
Ohms)

- Entrée d’alimentation Pure Power

64



X570 Extreme4

Réseau

Connectique
du panneau
arriére

Stockage

- Technologie Direct Drive

- Blindage isolant PCB

- Détection d'impédance sur le port de sortie ligne

- Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G
- Connecteur audio or 15u

Prend en charge DTS Connect

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

GigaLAN Intel® I211AT

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges élec-
trostatiques

Prend en charge la fonction d’économie d’énergie Ethernet
802.3az

Prend en charge PXE

2 x Ports d'antenne (sur panneau de protection E/S)

1 x port souris/clavier PS/2

1 x port HDMI

1 x port sortie optique SPDIF

1 x port USB 3.2 Gen2 type A (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

1 x port USB 3.2 Gen2 type C (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

6 x ports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)

* Lalimentation Ultra USB est prise en charge sur les ports USB3_56.
* La fonction de sortie du mode veille ACPI n'est pas prise en charge
sur les ports USB3_56.

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
Connecteurs jack audio HD : Haut-parleur arriere / central /
basses / entrée ligne / haut-parleur avant / microphone

8 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, prise en charge de RAID (RAID
0, RAID 1 et RAID 10), NCQ, AHCI et branchement & chaud

1 x socket Hyper M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2230/2242/2260/2280 touche M jusqu'a Gen4
x4 (64 Go/s) (avec Matisse) ou Gen3 x4 (32 Go/s)(avec Pinnacle
Ridge et Picasso)*

1 x socket Hyper M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280/22110 touche M et
M.2 PCI Express jusqu'a Gen4 x4 (64 Go/s)*

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
* Prend en charge le kit ASRock U.2
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Connecteur

+ 1xembase TPM
+ 1xembase SPI TPM
« 1xprise DEL d’alimentation et haut-parleur
+ 1xembase LED de ventilateur AMD
* Lembase LED du ventilateur AMD est compatible avec une bande
LED RVB standard.
* Lembase LED de ventilateur AMD prend en charge les rubans LED
d'une charge maximale de 3 A (36 W) et d'une longueur maximale
de2,5m.
+ 1xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total
+ 1xembase LED adressable
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 5 V/3 A, 15 W au total
+ 1xconnecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un venti-
lateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
+ 1x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau (4
broches) (contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
+ 4 x connecteurs pour ventilateur de chéassis /pompe a eau (4
broches) (contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chassis /pompe & eau prend en charge un ventila-
teur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA _
FAN3/WP et CHA_FAN4/WP peuvent détecter automatiquement si
un ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
« 1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches (connecteur d’ali-
mentation haute densité)
« 1x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches (connecteur d’ali-
mentation haute densité)
« 1 x connecteur d’alimentation 12 V 4 broches (connecteur d’ali-
mentation haute densité)
+ 1x Connecteur audio panneau avant (15p Connecteur audio or)
+ 1xembase USB de ventilateur LED AMD
+ 1xconnecteur Thunderbolt AIC (5 broches) (Prise en charge de
la carte ASRock Thunderbolt AIC uniquement)
+ 2xembases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection

contre les décharges électrostatiques)



Caractéri-
stiques du
BIOS

Surveil-
lance du
matériel

Systeme

d’exploitation

Certifica-
tions
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+ 2xembase USB 3.2 Genl (4 ports USB 3.2 Genl pris en
charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)
+ 1xembase USB 3.2 Genl Type C sur panneau avant (Protec-

tion contre les décharges électrostatiques)

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
Prend en charge la fonction « Plug and Play »

Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events

Prend en charge la configuration Jumpfree

Compatible SMBIOS 2,3

Réglage de la tension CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM,
PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1,8V, VDDP

Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU/pompe a
eau, chéssis, chassis/pompe a eau

Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU/pompe a
eau, chéssis, chassis/pompe a eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du ven-
tilateur du chéssis d’aprés la température du CPU) : Ventilateurs
de CPU, CPU/pompe a eau, chassis, chissis/pompe a eau
Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU/pompe a eau, chéssis, chassis/pompe a eau
Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VD-
DCR_SOC, +1,8V, VDDP

« Microsoft® Windows® 10 64 bits

- FCC,CE
+ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

Il est important de signaler que l'overclocking présente certains risques, incluant des modifica-
A tions du BIOS, l'application d’une technologie d’overclocking déliée et l'utilisation d’outils
d’overclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces
pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme.

Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour

responsables des dommages éventuels provoqués par 'overclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-

circuité ». Si le capuchon du cavalier n’est pas installé sur les broches, le cavalier est

W W

Short Open
Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear
(CLRCMOSI) . . CMOS
) Cavalier (jumper) )
(voir p.1, No. 23) 42 broches Ouvert : Par défaut

CLRCMOSI vous permet d’effacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systeme telles que mot de passe, date,
heure et parameétres de réglage du systeme. Pour effacer les parameétres du systéme et
rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son
cordon d’alimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter
les broches CLRCMOSI1 pendant 3 secondes. N'oubliez pas de retirer le capuchon du
cavalier une fois les données CMOS effacées. Si vous avez besoin d’effacer les données
CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le systéme,

puis ’éteindre avant de procéder a I’'effacement de la CMOS.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de
capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces
embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mére.

Embase du panneau sys-

téme

(PANNEAUTI a 9 broches)

Branchez le bouton de mise
en marche, le bouton de

réinitialisation et le témoin

(voir p.1, No. 18) ! >état du systeme présents sur
le chéssis sur cette embase en
HDLED- .
HDLED+ respectant la configuration des

broches illustrée ci-dessous.
Repérez les broches positive et
négative avant de brancher les

cables.

PWRBTN (bouton d’alimentation):
pour brancher le bouton d’alimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a l'aide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation pour redémarrer Lordinateur en cas de plantage ou de dysfonc-
tionnement au démarrage.

PLED (LED d’alimentation du systéme) :

pour brancher le témoin d’état de 'alimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est al-
lumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
§1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED d’activité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED d activité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisa-
tion, d'un témoin LED d’alimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-
parleur etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase,
veillez a parfaitement faire correspondre les fils et les broches.
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Prise DEL d’alimentation
et haut-parleur
(SPK_PLEDI1 a 7 broches)
(voir p.1, No. 19)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5V |
\

olo

J ele)(e)
[
PLED+
PLED+
PLED-

Veuillez brancher la DEL
d'alimentation du chéssis et le
haut-parleur du chéssis sur ce

connecteur.

Connecteurs Serial ATA3
(SATA3_1_2:

voir p.1, No. 13)
(SATA3_3_4:

voir p.1, No. 14)
(SATA3_5_6:

voir p.1, No. 15)
(SATA3_7_8:

voir p.1, No. 16)

i

4

4 r

SATA3_8 SATA3_6 SATA3_4 SATA3 2

f—— I——1 [I——1 ——]

Iir

d [Ir
SATA3_ 7 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_f

Ces huit connecteurs SATA3
sont compatibles avec les cébles
de données SATA pour les
appareils de stockage internes
avec un taux de transfert

maximal de 6,0 Go/s.

Embase USB de ventilateur
LED AMD

Cette embase sert a connecter

le connecteur USB sur le

GND
P- P
(USB_5 a 4 broches) USB_PWR ’ dissipateur thermique AMD
(voir p.1, No. 31) SR3.
Embases USB 2.0 Cette carte mere comprend
USB_PWR
5

(USB_1_2 a9 broches)
(voir p.1, No. 21)
(USB_3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 20)

deux connecteurs. Chaque
embase USB 2.0 peut prendre en

charge deux ports.

Embases USB 3.2 Genl
(USB3_7_8 a 19 broches)
(voir p.1, No. 10)
(USB3_9_10 a 19 broches)
(voir p.1, No. 9)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Cette carte mere comprend deux
connecteurs. Chaque embase
USB 3.2 Genl peut prendre en

charge deux ports.
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Embase USB 3.2 Genl Cette carte mére comprend une
Type C sur panneau avant embase USB 3.2 Genl Type C sur
(F_USB31_TC_12a20 le panneau avant. Cette embase
sert a connecter un module USB
(voir p.1, No. 17) 3.2 Genl pour des ports USB 3.2

USB Type-C Cable Genl supplémentaires.

Embase audio du panneau OND e encEs Cette embase sert au
frontal ‘MIC’RSUUET branchement des appareils audio
(HD_AUDIO1 49 3 OIO |(‘j au panneau audio frontal.
broches) ! eIl
) ‘ [ Toura L

(voir p.1, No. 30) oquisiNSE

MIC2 R~

MIC2_L

S

1. L'audio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),
mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner cor-
rectement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du
chassis pour installer votre systéme.

. Sivous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur l'embase audio du panneau
frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile
de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez l'onglet « FrontMic » du panneau de controle
Realtek et réglez le paramétre « Volume d’enregistrement ».

[N}

Connecteurs du FAN_SPEED_CONTROL 4 Cette carte meére est dotée de qua-

CHA_FAN_SPEED 3
ventilateur de pompe a FAN_VOLTAGE 2 tre connecteurs pour ventilateur

GND 1
eau du chassis de chéssis a refroidissement par
(CHA_FAN1/WP a4 eau a 4 broches. Si vous envisagez
broches) de connecter un ventilateur de
(voir p.1, No. 32) refroidisseur d'eau pour chéssis
a 3 broches, veuillez le brancher

(CHA_FAN2/WP a4 O voLTace sur la Broche 1-3.
bl‘OCheS) FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

(voir p.1, No. 26)

(CHA_FAN3/WPa4
broches)

12 34

(voir p.1, No. 22)
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(CHA_FAN4/WP a4
broches)
(voir p.1, No. 12)

NN

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Connecteur du
ventilateur du processeur
(CPU_FANI a 4 broches)
(voir p.1, No. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Cette carte meére est dotée d’un
connecteur pour ventilateur de
processeur (Quiet Fan) a 4 broch-
es. Si vous envisagez de connecter
un ventilateur de processeur a 3
broches, veuillez le brancher sur
la broche 1-3.

Connecteur pour
ventilateur de pompe a
eau du processeur
(CPU_FAN2/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 4)

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— N W

Cette carte meére est dotée d’un
connecteur pour ventilateur de
processeur a refroidissement par
eau a 4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur de re-
froidisseur d'eau pour processeur
a 3 broches, veuillez le brancher
sur la Broche 1-3.

Connecteur
d’alimentation ATX
(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 8)

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX
a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branche-
ments sur la Broche 1 et la
Broche 13.

Connecteur
d’alimentation ATX 12V
(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

72

Cette carte meére est dotée d’un
connecteur d’alimentation ATX
12V a 8 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX a 4
broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.

*Avertissement : Veuillez
vérifier que le cable d'alimen-
tation connecté est pour I'unité
centrale et non pour la carte
graphique. Ne branchez pas le
cable d'alimentation PCle sur ce

connecteur.
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Connecteur
d’alimentation ATX 12V
(ATX12V2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 2)

U

Veuillez connecter une source
d'alimentation ATX 12 V a ce
connecteur.

*La fiche d'alimentation élec-
trique s'adapte a ce connecteur

dans un seul sens.

Connecteur Thunderbolt
AIC

(TBI1 a5 broches)

(voir p.1, No. 28)

Veuillez connecter une carte
d’extension (AIC) Thunderbolt™
au connecteur AIC Thunderbolt
via le cable GPIO.

* Veuillez installer la carte
Thunderbolt™ AIC sur PCIE4
(emplacement par défaut).

Embase LPC/TPM

Ce connecteur prend en charge

z %
(TPMSI a 17 broches) % ;‘ % un module TPM (Trusted
(voir p.1, No. 29) o gw g 550 g % o Platform Module - Module de
g g g P e e © plateforme sécurisée), qui permet
de sauvegarder clés, certificats
T 1 numériques, mots de passe et
g E % % 7 ng % 2 données en toute sécurité. Le sys-
© téme TPM permet également de
renforcer la sécurité du réseau, de
protéger les identités numériques
et de préserver I'intégrité de la
plateforme.
Embase SPI TPM Ce connecteur prend en charge
(SPI_TPM_]J1 a 13 broches) Dummy un module SPI TPM (Trusted
(voir p.1, No. 11) Nitad Platform Module - Module de
[ T7u-piRe plateforme sécurisée), qui permet
OJO[O[O]O]O]O )
olo[o[o[o[o de sauvegarder clés, certificats
| sLLTPM,cs# numériques, mots de passe et
SPITS‘AZTZ‘SDT# données en toute sécurité. Le sys-
SPI_CS0

téme TPM permet également de
renforcer la sécurité du réseau, de
protéger les identités numériques
et de préserver I'intégrité de la
plateforme.
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Embase LED de VENTI-
LATEUR AMD
(AMD_FAN_LED1 a4
broches)

(voir p.1, No. 7)

B R G 12V

Lembase LED de VENTILA-
TEUR AMD sert a connecter

le cable d'extension LED RVB
fourni avec un dissipateur
thermique AMD. La connexion
par céble permet aux utilisateurs
de choisir parmi plusieurs effets
lumineux LED.

* Lembase LED du ventilateur
AMD est compatible avec une
bande LED RVB standard.
Attention : N'installez jamais le
cable LED de VENTILATEUR
dans le mauvais sens ; dans le
cas contraire, le cable peut étre

endommaggé.

Embase LED RVB
(RGB_HEADERI1 a4
broches)

(voir p.1, No. 25)

12VvG R B

Cette embase RVB sert a con-
necter le cable d'extension LED
RVB qui permet aux utilisateurs
de choisir parmi plusieurs effets
lumineux LED.

Attention : N'installez jamais le
cable LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
cable peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page 45
pour des instructions supplémen-
taires sur cette embase.

Embase LED adressable
(LED_DDR_A a 3 broch-
esl)

(voir p.1, No. 24)
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1
GND
DO_ADDR

vouT

Cette embase sert a connecter un
céble de rallonge LED adressable
permettant aux utilisateurs de
choisir parmi différents effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais

le cable LED adressable dans

le mauvais sens. Dans le cas
contraire, le cible peut étre
endommaggé.

*Veuillez consulter la page 46
pour des instructions supplémen-

taires sur cette embase.
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock X570 Extreme4, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di
ASRock di offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il
Q contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di

eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente
in uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA pitl recenti e di supporto di CPU anche sul sito
Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

« Scheda madre ASRock X570 Extreme4 (Form Factor ATX)
+ Guida all'installazione rapida di ASRock X570 Extreme4

+ CD di supporto ASRock X570 Extreme4

+ 4 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 3 xviti per Socket M.2 (opzionali)

+ 2x Distanziatori per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

- Fattore di forma ATX
« PCB20zrame

« Supporta processori socket AMD AM4 Ryzen™ serie 2000 e 3000
+ PWM Digitale Intersil

« Potenza a 10 fasi
« AMD X570

+ Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel
+ 4xalloggi DIMM DDR4
+ Le CPU serie AMD Ryzen (Matisse) supportano DDR4 4666+
(OC)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466
(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*
» Le CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) supportano DDR4
3600-+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non ECC,
senza buffer*
+ Le CPU serie AMD Ryzen (Picasso) supportano DDR4 3466+
(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non ECC, senza buffer*
* Per le CPU serie Ryzen (Picasso), ¢ supportata solo la memoria
ECC senza CPU PRO.
* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti
di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Fare riferimento a pagina 25 per il supporto della frequenza
massima DDR4 UDIMM.
+ Capacita max. della memoria di sistema: 128GB

+ Contatti d’oro 15y negli alloggi DIMM

CPU serie AMD Ryzen (Matisse)
+ 2x Alloggi PCI Express 4.0 x16 (singolo a x16 (PCIE1); doppio a
x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*
CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)
+ 2x Alloggi PCI Express 3.0 x16 (singolo a x16 (PCIE1); doppio a
x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*



Grafica

Audio

X570 Extreme4

CPU serie AMD Ryzen (Picasso)

2 x Alloggi PCI Express 3.0 x16 (singolo a x8 (PCIE1); doppio a
x8 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*

* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

3 x alloggi PCI Express 4.0 x1

Supporta AMD Quad CrossFireX"™ e CrossFireX ™

1 Socket M.2 (tastoE), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT
Contatti d’oro 15y nell’alloggio VGA PCle (PCIEI)

Grafica AMD Radeon™ serie Vega integrata nelle APU serie
Ryzen*

* Il supporto effettivo puo variare in base alla CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Memoria condivisa predefinita 2GB. Memoria condivisa

massima supporta fino a 16GB.

* La memoria condivisa massima di 16GB richiede che sia installata

una memoria di sistema da 32GB.

Supporta HDMI 2.0 con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096
x 2160) a 60Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 2.0 (e
necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporta HDR (High Dynamic Range) con HDMI 2.0

Supporta HDCP 2.2 con porta HDMI 2.0

Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porta HDMI
2.0

Supporto Microsoft PlayReady”

Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC1220)
Supporto audio Blu-ray Premium
Supporta protezione da sovratensione
Supporto di Purity Sound™ 4
- NE5532 Premium Headset Amplifier per connettore audio
pannello frontale (supporta cuffie fino a 600 Ohm)

- Ingresso Pure Power
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LAN

1/0 pannello
posteriore

Archiviazi-
one

- Tecnologia Direct Drive

- Schermatura isolata PCB

- Sensore impedenza sulla porta di uscita linea
- Layer PCB individuali per canali audio R/L

- Connettore audio dorato 15 pt

Supporta DTS Connect

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel® I211AT

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

2 x Porte antenna (sulla mascherina del pannello I/0)

1 x porta mouse/tastiera PS/2

1 x porta HDMI

1 x porta uscita SPDIF ottico

1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

6 x porte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche

elettrostatiche)

* Alimentazione Ultra USB supportata sulle porte USB3_56.

* La funzione di riattivazione ACPI non ¢ supportata sulle porte
USB3_56.

1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
Connettori audio HD: altoparlante posteriore/centrale/basso/

ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono

8 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supporto RAID (RAID 0, RAID 1,
e RAID 10), NCQ, AHCI e Hot Plug

1 x socket Hyper M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 PCI
Express di tipo M Key 2230/2242/2260/2280 fino a Gen4 x4 (64
Gb/s)(con Matisse) o Gen3 x4 (32 Gb/s) (con Pinnacle Ridge e
Picasso)*

1 x socket Hyper M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3 6,0
Gb/s di tipo 2230/2242/2260/2280/22110 ed il modulo M.2 PCI
Express fino a Gen4 x4 (64 Gb/s)*

* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
* Supporta kit ASRock U.2
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Connettore

+ 1xconnettore TPM
+ 1xconnettore SPI TPM
+ 1xconnettore LED alimentazione e altoparlante
+ 1x Collettore LED ventola AMD
* 11 connettore del LED della ventola AMD ¢ compatibile con una
normale striscia a LED RGB.
* 11 collettore LED ventola AMD supporta strisce LED con un carico
massimo di 3A (36W) e di lunghezza massima di 2,5 m.
+ 1xcollettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36 W strip LED
+ 1xHeader LED indirizzabile
* Supporto totale di fino a 5V/3A, 15W strip LED
+ 1x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadil A (12 W).
+ 1x connettore ventola CPU/ventola pompa dell’acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell’acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
+ 4 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell’acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell’acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP e CHA_FAN4/WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso
una ventola a 3 pin 0 4 a pin.
+ 1xconnettore alimentazione ATX 24-pin (connettore alimen-
tazione ad alta densitd)
+ 1xconnettore alimentazione 12V 8-pin (connettore alimentazi-
one ad alta densitd)
+ 1xconnettore alimentazione 12V 4-pin (connettore alimentazi-
one ad alta densitd)
+ 1x connettore audio pannello frontale (15u connettore audio
dorati)
+ 1xcollettore USB AMD LED FAN
+ 1x connettore Thunderbolt AIC (5-pin) (supporta solo carta
ASRock Thunderbolt AIC)
+ 2xconnettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta

protezione da scariche elettrostatiche)
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Funzional-
ita BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certifica-
zioni

+ 2xheader USB 3.2 Genl (supporto di 4 porte USB 3.2 Genl)
(supporto protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1xporta USB 3.2 tipo C connettore Genl (Supporto protezi-

one ESD) sul pannello frontale

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto

Supporta “Plug and Play”

Eventi di riattivazione conformi a ACPI 5.1

Supporta jumperfree

Supporto di SMBIOS 2.3

Regolazione variabile tensione CPU, CPU VDDCR_SOC,
DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC,
+1,8V, VDDP

Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell’acqua,
telaio, telaio/pompa dell’acqua

Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell’acqua, telaio,
telaio/pompa dell’acqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell’acqua,
telaio, telaio/pompa dell’acqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell’acqua,
telaio, telaio/pompa dell’acqua

Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU VD-
DCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8V, VDDP

« Microsoft® Windows® 10 64 bit

- FCC,CE

+ ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
A regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o

l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita

del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati

da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

Lillustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non ¢ posizionato

alcun cappuccio del jumper, il jumper & "aperto”.

W W

Short Open
Jumper per azzerare la Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS . CMOS
Jumper a 2 pin
(CLRCMOSI) Aperto: Predefinito

(vedere pag. 1, n. 23)

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella
CMOS includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del
sistema, data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i
parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare
il cavo di alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare
i pin su CLRCMOSI per 3 secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper
dopo aver azzerato la CMOS. Se & necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento
del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di

eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS.
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1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare il tasto

sistema

(PANELI a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 18) 1

d'alimentazione, il tasto di
ripristino e l'indicatore di stato
del sistema del telaio a questa

basetta in base all'assegnazione

HDLED- P . . .
HDLED+ dei pin definita di seguito.

Annotare i pin positivi e
negativi prima di collegare i

cavi.

PWRBTN (tasto d’alimentazione):
Collegare al tasto d’'alimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto
d’alimentazione é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripris-
tino per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
¢ acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

Il design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pan-
nello frontale consiste principalmente di tasto d'alimentazione, tasto di ripristino, LED
d’alimentazione, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il
modulo del pannello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che l'assegnazione dei cavi
e l'assegnazione dei pin siano corrette.
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Connettore LED SPEAKER Collegare i LED alimentazione e
alimentazione e DUMNY l’altoparlante a questo connet-
DUMMY | P q

altoparlante +5V | tore.
(SPK_PLEDI a 7 pin) olo

1L_10[0|O
(vedere pag. 1, n. 19) f |

PLED+
PLED+
PLED-

Connettori Serial ATA3 ~ A A< Questi otto connettori SATA3
(SATA3_1_2: 2' 2' supportano cavi di trasmissione

gL E
vedere pag. 1, n. 13) S = E S dati SATA per i dispositivi
(SATA3_3_4: < d’archiviazione interni velocita
vedere pag. 1, n. 14) g g di trasferimento dati fino a 6,0
(SATA3_5_6: 5 1L L 5 Gbls.
vedere pag.1, n. 15) © [ 9

[sp] [32}
(SATA3_7_8: < <

2L =4
vedere pag.1, n. 16) o =l =l o

o [ F ~

(‘OI ("’)I

< <

2 IL) L] =

o == v

Collettore USB AMD
LED FAN

(USB_5 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 31)

Questo collettore viene
utilizzato per il collegamento del
connettore USB sul dissipatore
di calore AMD SR3.

Header USB 2.0
(USB_1_2a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)
(USB_3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

Ci sono due connettori su
questa scheda madre. Ciascun
header USB 2.0 puo supportare

due porte.

Header USB 3.2 Genl
USB3_7_8 19 pin)
vedere pag. 1, n. 10)
USB3_9_10 a 19 pin)

(
(
(
(vedere pag. 1,n.9)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-

IntA_PB_SSRX+

GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

Ci sono due connettori su questa
scheda madre. Ciascun header
USB 3.2 Genl puo supportare

due porte.
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Connettore USB 3.2 Genl
tipo C pannello anteriore
(F_USB31_TC_1a 20 pin)
(vedere pag. 1, n. 17)

‘EDTH

USB Type-C Cable

E presente un connettore USB 3.2
Genl tipo C pannello anteriore
su questa scheda madre. Questo
connettore viene utilizzato per il
collegamento di un modulo USB
3.2 Genl per porte USB 3.2 Genl

supplementari.

Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIOLI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 30)

ND
PRESENCE #
MIC_RET

OUT_RET

|
e

Questo header serve a collegare
i dispositivi audio al pannello

audio anteriore.

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo
chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel
nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Sesi utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore

seguendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario col-
legarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di con-
trollo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola pompa
dell’acqua telaio
(CHA_FAN1/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 32)

(CHA_FAN2/WP a4 pin)
(vedere pag. 1, n. 26)
(CHA_FAN3/WPa 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

R,Nw s

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

Questa scheda madre & dotata

di connettori quattro 4-pin per
ventole raffreddamento ad acqua
del telaio. Se si decide di collegare
una ventola telaio con raffredda-
mento ad acqua a 3 pin, collegarla

al pin 1-3.
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(CHA_FAN4/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 12)

BwN e

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Connettore ventola CPU
(CPU_FANTI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 3)

FAN_SPEED_CONTR!
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

oL

1.2 3

4

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore per la ventola della
CPU (Ventola silenziosa) a 4 pin.
Se si decide di collegare una ven-
tola della CPU a 3 pin, collegarla
al pin 1-3.

Connettore ventola
pompa dell’acqua CPU
(CPU_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 4)

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

4
3
2
1

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
ad acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a 3

pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX a 24 pin. Per utilizzare
un'‘alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin
13.

Connettore di
alimentazione ATX da 12V
(ATX12V1 a 8 pin)

(vedere pag. 1,n. 1)

Questa scheda madre ¢& dotata di
un connettore di alimentazione
ATX da 12 V a 8 pin. Per utiliz-
zare un'alimentazione ATX a 4
pin, collegarla lungo il pin 1 eil
pin 5.

*Attenzione: Assicurarsi che il
cavo di alimentazione collegato
sia per la CPU e non la scheda
grafica. Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo

connettore.
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Connettore di
alimentazione ATX da 12V
(ATX12V2 a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 2)

Collegare un alimentatore ATX a
12 V a questo connettore.

*La spina di alimentazione pud
essere inserita in questo connet-

tore con un solo orientamento.

ConnettoreThunderbolt
AIC

(TB1 5-pin)

(vedere pag. 1, n. 28)

Collegare una scheda aggiuntiva
Thunderbolt™ (AIC) al
connettore Thunderbolt AIC
utilizzando il cavo GPIO.

* Installare la scheda
Thunderbolt™ AIC nell’alloggio
(predefinito) PCIE4.

Connettore LPC/TPM
(TPMS1 a 17 pin)
(vedere pag. 1, n. 29)

PCICLK
FRAME
PCIRST #

SMB_DATA_MAIN

LAD2

SMB_CLK_MAIN
LAD1

GND

GND
S_PWRDWN #
SERIRQ #
GND

LAD3
+3V
LADO
+3VSB

GND

Questo connettore supporta il
sistema Trusted Platform Module
(TPM), che puo archiviare in
modo sicuro chiavi, certificati
digitali, password e dati. Un
sistema TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della rete,
di proteggere identita digitali e di
garantire l'integrita della piatta-

forma.

Connettore SPI TPM SPI_DQ3

(SPI_TPM_J1 a 13 pin)
(vedere pag. 1, n. 11)

Questo connettore supporta

il sistema SPI Trusted Plat-

form Module (TPM), che puo
archiviare in modo sicuro chiavi,
certificati digitali, password e
dati. Un sistema TPM permette
anche di potenziare la sicurezza
della rete, di proteggere identita
digitali e di garantire l'integrita

della piattaforma.
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Collettore LED AMD

FAN B R G 12V

(AMD_FAN_LEDI a4
pin)
(vedere pag. 1,n.7)

11 collettore LED AMD FAN
viene utilizzato per collegare la
prolunga LED RGB in dotazione
con dissipatore di calore AMD. 11
collegamento del cavo consente
agli utenti di selezionare tra vari
effetti di illuminazione a LED.

* 11 connettore del LED della
ventola AMD ¢ compatibile con
una normale striscia a LED RGB.
Attenzione: Non installare il
cavo LED FAN in senso errato;
in caso contrario, il cavo potreb-

be danneggiarsi.

Collettore LED RGB

(RGB_HEADERI a4 pin) 12VG R B

(vedere pag. 1, n. 25)

Questa basetta RGB ¢ utilizzata
per collegare il cavo di prolun-
ga RGB LED che permette agli
utenti di scegliere tra vari effetti
luminosi LED.

Attenzione: Non installare il
cavo LED RGB in senso errato;
in caso contrario, il cavo potreb-
be danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 45
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.

Header LED indirizzabile
(ADDR_LEDI a 3 pin)

(vedere pag. 1, n. 24) vour

DO_ADDR

Questo header serve a collegare il
cavo di estensione del LED indi-
rizzabile che consente di scegliere
tra vari effetti luce LED.
Attenzione: Non installare

mai il cavo del LED indirizza-
bile secondo un orientamento
errato, altrimento potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 46
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock X570 Extreme4, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con

un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.
Si esta documentacién sufre alguna modificacién, la version actualizada estard disponible

en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta
placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacion especifica sobre el modelo que esté
utilizando. Podrd encontrar las tiltimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la
CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

1.1 Contenido del paquete

« Placa base ASRock X570 Extreme4 (Factor de forma ATX)
+ Guia de instalacion rapida de ASRock X570 Extreme4

+ CD de soporte de ASRock X570 Extreme4

+ 4x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

+ 3 xtornillos para socket M.2 (Opcional)

+ 2xseparadores para sockets M.2 (Opcional)



X570 Extreme4

1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

+ Factor de forma ATX
+ Circuito impreso (PCB) de 2 oz de cobre

+ Admite los procesadores AM4 Ryzen™ serie 2000 y 3000 con
zbcalo AMD
« PWM digital Intersil

« Diseno de 10 fases de alimentacion

« AMD X570

+ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal
« 4 xranuras DIMM DDR4
« Las CPU de la serie AMD (Matisse) admiten memoria sin bufer
DDR4 4666+(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/
4133(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC*
+ Las CPU de la serie AMD (Pinnacle Ridge) admiten memoria sin
bufer DDR4 3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/
2133 ECCy no ECC*
« Las CPU de la serie AMD (Picasso) admiten memoria sin bufer
no ECC DDR4 3466+ (OC)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133*
* Para CPU de la serie Ryzen (Picasso), ECC solamente se admite
con CPU PRO.
* Para obtener mds informacion, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Consulte la pagina 25 para conocer las frecuencias maximas
compatibles de DDR4 UDIMM.
- Capacidad maxima de memoria del sistema: 128GB
+ Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

CPU de la serie AMD Ryzen (Matisse)
» 2 x Ranuras PCI Express 4.0 x16 (una sola a x16 (PCIE1); doble a
x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*
CPU de la serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)
» 2 x Ranuras PCI Express 3.0 x16 (una sola a x16 (PCIE1); doble a
x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*
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CPU de la serie AMD Ryzen (Picasso)
+ 2xRanuras PCI Express 3.0 x16 (una sola a x8 (PCIE1); doble a
x8 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
« 3 xRanuras PCI Express 4.0 x1

. Compatible con AMD Quad CrossFireX"™ y CrossFireX ™

+ 1xZbcalo M.2 (clave E), admite el tipo de médulo 2230 WiFi/BT
+ Contacto 15uGold en ranura VGA PCle (PCIE1)

Graficos « Tarjeta grafica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en
APU de la serie Ryzen*
* El soporte real puede variar segun la CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Memoria compartida predeterminada de 2 GB. Memoria
maxima compartida admite hasta 16 GB.
* La memoria compartida maxima de 16GB requiere que haya una
memoria del sistema de 32GB instalada.
« Compatible con HDMI 2.0 con una resoluciéon maxima de 4K x
2K (4096x2160) a 60Hz
+ Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI 2.0 (se necesita un monitor compatible con HDMI)
+ Admite HDR (alto rango dindmico) con HDMI 2.0
+ Admite HDCP 2.2 con puerto HDMI 2.0
+ Admite reproduccién 4K Ultra HD (UHD) con puerto HDMI 2.0
« Compatible con Microsoft PlayReady®

Audio « 7.1 Audio CH HD con Proteccién de contenido (Realtek
ALCI1220 Audio Codec)
+ Compatible con audio Blu-ray Premium
+ Admite proteccion contra sobretensiones
- Compatible con Purity Sound™ 4
- Amplificador de auriculares de primera calidad NE5532 para
conector de audio del panel frontal (admite auriculares de
hasta 600 ohmios)
- Entrada de alimentacion pura
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LAN

E/S en panel
posterior

Almace-
namiento

- Tecnologia Direct Drive

- Proteccion de aislamiento PCB (circuito impreso)

- Deteccion de impedancia en el puerto salida de linea
- Capas PCB individuales para canal de audio D/I

- Conector de audio dorado de 15

Compatible con DTS Connect

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel® I211AT

Admite la funciéon Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

2 x Puertos de antena (en proteccion del panel de E/S)

1 x puerto de ratén/teclado PS/2

1 x puerto HDMI

1 puerto de salida SPDIF 6ptica

1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo A Port (10 Gb/s) (admite
proteccién ESD)

1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo C Port (10 Gb/s) (admite
proteccion ESD)

6 x Puertos USB 3.2 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostéticas)

* Se admite Alimentacion ultra-USB en puertos USB3_56.
*La funcion de reactivaciéon ACPI no se admite en puertos los
USB3_56.

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE
y LED DE VELOCIDAD)
Conector de audio HD: Altavoz trasero / Central / Graves /

Entrada de linea / Altavoz frontal / Micr6fono

8 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con RAID (RAID 0,
RAID 1y RAID 10), NCQ, AHCI y conexion en caliente

1 x Zécalo Hyper M.2 (M2_1), compatible con el médulo PCI
Express M.2 tipo 2230/2242/2260/2280 con clave M hasta Gen4
x4 (64 Gb/s)(con Matisse) o Gen3 x4 (32 Gb/s) (con Pinnacle
Ridge y Picasso)*

1 x Zécalo Hyper M.2 (M2_2) que admite el médulo SATA3 6,0
Gb/s M..2 de tipo 2230/2242/2260/2280/22110 con clave M y el
modulo PCI Express M.2 hasta Gen4 x4 (64 Gb/s)*

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
* Admite el Kit U.2 de ASRock

X570 Extreme4
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Conector

« 1x Conector TPM
« 1x Conector SPI TPM
+ 1x LED de alimentacién y base de conexiones para el altavoz
+ 1xBase de conexiones de LED de ventilador AMD
* La base de conexiones de LED del ventilador AMD es compatible
con una tira de LED RGB convencional.
* La base de conexiones de LED del ventilador AMD admite bandas
de LED con una carga maxima de 3 A (36 W) y una longitud de
hasta 2,5 m.
+ 1x Cabezal de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
+ 1xBase de conexiones de LED direccionable
* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total
+ 1x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) méxima.
+ 1x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A (24
W).
+ 4 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A (24
W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA _
FAN3/WP y CHA_FAN4/WP se pueden detectar automaticamente
si se usa el ventilador de 3 0 4 contactos.
+ 1x Conector de alimentacion de 24 contactos y ATX (conector
de alimentacion de alta densidad)
+ 1 Conector de alimentacion de 8 contactos y 12V (conector de
alimentacion de alta densidad)
+ 1 Conector de alimentacion de 4 contactos y 12V (conector de
alimentacion de alta densidad)
+ 1x Conector de audio en el panel frontal (15u Conector de audio
de oro)
+ 1x Base de conexiones USB de ventilador de LED AMD
« 1 x conector Thunderbolt AIC (5 contactos) (Solamente se admite
tarjeta AIC Thunderbolt)
+ 2xBases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0)

(Admite proteccién contra descargas electrostaticas)
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Funcién

dela

Monitor
de hard-

ware

SO

+ 2xbase de conexiones USB 3.2 Gen1 (admite 4 puertos USB
3.2 Genl) (Admite proteccion contra descargas electrostati-
cas)

+ 1x Base de conexiones USB 3.2 Genl Tipo C en el panel fron-

tal (admite proteccion ESD)

+ BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario

BIOS + Compatible con “Plug and Play”

+ Eventos de reactivaciéon conformes con ACPI 5.1

+ Compatible con Jumper FREE

» Admite SMBIOS 2.3

+ Multi-ajuste de voltaje de CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM,
VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1,8V,

VDDP

+ Deteccion de temperatura: Ventiladores de la CPU, CPU/bomba
de agua, chasis, chasis/bomba de agua

« Tacémetro del ventilador: Ventiladores de la CPU, CPU/bomba
de agua, chasis, chasis/bomba de agua

+ Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores
dela CPU, CPU/bomba de agua, chasis, chasis/bomba de agua

« Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
CPU, CPU/bomba de agua, chasis, chasis/bomba de agua

« Supervision del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU VD-
DCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8V, VDDP

« Microsoft® Windows® 10 64 bits

Certifica- - FCCyCE
ciones « Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de aliment-

acion preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacién detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

A

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido
el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las her-
ramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad
del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacién se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna
responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacién muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”.

W

Short Open
Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS
CMOS Abierto: Predeterminado
Puente de 2 contactos
(CLRCMOSI)

(consulte la pag. 1, n° 23)

CLRCMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacion del sistema como, por ejemplo, la contraseiia, la fecha

y la hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y
restablecer los parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion,
apague el ordenador y desenchufe el cable de alimentacién. A continuacién, utilice
una tapa de puente para acortar los contactos del CLRCMOSI durante 3 segundos.
Acuérdese de retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar
el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, deberd arrancar el sistema primero y, a

continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS.



X570 Extreme4

1.4 Conectoresy cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos
cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores danard de forma
permanente la placa base.

Cabezal del panel del

sistema

(PANELI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 18) 1

Conecte el boton de
alimentacion, el botén de
restablecimiento y el indicador
de estado del sistema que se

encuentran en el chasis a esta

HDLED- . .
HDLED+ base de conexiones segtin las

asignaciones de contactos

que se indica a continuacion.
Cercidrese de cuales son

los contactos positivos y los
negativos antes de conectar los

cables.

PWRBTN (botén de alimentacion):
Conéctelo al boton de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en
la que su sistema se apagard mediante el botén de alimentacién.

RESET (botén de restablecimiento):

Conéctelo al botén de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de restab-
lecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma
normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacion del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indica-
dor LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: botén de alimentacién, botén de restablecimiento, indicador
LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.
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LED de alimentacién y
base de conexiones para
la altavoz

(SPK_PLED1 de 7
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 19)

SPEAKER

DUMMY

DUMMY
+5V |
\

olo

PLED+

PLED+

PLED-

Conecte el LED de alimentacion
del chasis y el altavoz del chasis
a esta base de conexiones.

Conectores Serie ATA3
(SATA3_1_2:

consulte la pag.1, n° 13)
(SATA3_3_4:

consulte la pag. 1, N2 14)
(SATA3_5_6:

consulte la pag. 1, N2 15)
(SATA3_7_8:

consulte la pag. 1, N.° 16)

SATA3_8 SATA3_6 SATA3_4 SATA3 2

f—— I——1 [I——1 ——]

Iir

i

4

4 r

d [Ir
SATA3_ 7 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_f

Estos ocho conectores SATA3
son compatibles con cables de
datos SATA para dispositivos
de almacenamiento interno con
una velocidad de transferencia
de datos de hasta 6,0 Gb/s.

Base de conexiones USB
de ventilador de LED
AMD

(USB_5 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 31)

Esta base de conexiones se
utiliza para enchufar el conector
USB del disipador SR3 AMD.

Cabezales USB 2.0
(USB1_2 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1,
n°21)(USB_3_4de9
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 20)

P-
USB_PWR

Hay dos bases de conexiones en
esta placa base. Cada cabezal
USB 2.0 admite dos puertos.

Cabezales USB 3.2 Genl
(USB3_7 8de 19
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 10)
(USB3_9_10 de 19 pines)
(consulte la pag. 1, n°9)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-

IntA_PB_SSRX+

GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

Hay dos bases de conexiones en
esta placa base. Cada cabezal
USB 3.2 Genl admite dos

puertos.



Base de conexiones USB Existe una base de conexiones
3.2 Genl de tipo Cenel USB 3.2 Genl de tipo C en el
panel frontal panel frontal en esta placa base.
(F_USB31_TC_1de 20 Esta base de conexiones se utiliza
contactos) para conectar un moédulo USB 3.2

(consulte la pag. 1, n° 17) USB Type-C Cable Genl para puertos USB 3.2 Genl
adicionales.
Cabezal de audio del GNEREASAEQCREE? Este cabezal se utiliza para
panel frontal "Oumg conectar dispositivos de audio al
(HD_AUDIOLI de 9 3T 10 panel de audio frontal.
contactos) ERIOIRIRIO
‘ [ Toura_t

4 o SENS

(consulte la pag. 1, n° 30) o
MIC2_R
MIC2_L

1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de co-

nectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para que
Q pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en

el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Siutiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal
siguiendo los pasos que se describen a continuacién:
A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario
que los conecte en el panel de audio AC’97.
E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el
panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).

Conectores del ventilador FAN.SPEED_CONTROL ‘3‘ Esta placa base proporciona

de la bomba de agua del FAN.VOLTAGE i cuatro conector de ventilador del
chasis chasis de refrigeracion por agua
(CHA_FAN1/WP de 4 de 4 contactos. Si tiene pensando
contactos) conectar un ventilador de refrig-
(consulte la pag. 1, n° 32) eracion por agua del chasis de 3

contactos, conéctelo al contacto
(CHA_FAN2/WP de 4 GND 1-3.

FAN_VOLTAGE
contactos) FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL
(consulte la pag. 1, n° 26)
(CHA_FAN3/WP de 4

contactos)

12 34

(consulte la pag. 1, n° 22)
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(CHA_FAN4/WP de 4
contactos)
(consulte la pag. 1, n° 12)

BwN e

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Conector del ventilador
dela CPU

(CPU_FANI1 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (ventilador
silencioso) de CPU de 4 contac-
tos. Si tiene pensando conectar
un ventilador de CPU de 3 con-
tactos, conéctelo al contacto 1-3.

Conector para ventilador
delabomba de agua de la
CPU

(CPU_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 4)

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

- W

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU de
refrigeracion por agua de 4 con-
tactos. Si tiene pensando conectar
un ventilador de disipador por
agua de CPU de 3 contactos,

conéctelo al contacto 1-3.

Conector de alimentacién
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 8)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentaciéon ATX
de 20 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacién
ATX de 12V

(ATX12V1 de 8 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX
de 12V y 8 contactos. Para uti-
lizar una toma de alimentacion
ATX de 4 contactos, conéctela en
los contactos del 1 al 5.
*Advertencia: Asegurese de

que el cable de alimentacion
conectado corresponda a este
CPUy no ala tarjeta grafica. No
conecte el cable de alimentacion

PCle a este conector.



Conector de alimentacién
ATX de 12V

(ATX12V2 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 2)

X570 Extreme4

Conecte una fuente de aliment-
acion ATX 12V en este conector.
*El enchufe de la fuente de
alimentacion encaja en este

conector en una unica direccion.

Conector Thunderbolt
AIC

(TB1 de 5 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 28)

Enchufe una tarjeta
complementaria (AIC)
Thunderbolt™ al conector
Thunderbolt AIC a través del

cable GPIO.
*Instale la tarjeta Thunderbolt™
AIC a PCIE4 (ranura
predeterminada).
Base de conexiones TPM/ .z Este conector es compatible con
LPC % ; % el sistema Modulo de Plataforma
(TPMSI de 17 contactos) - 5 5 85 e § é o Segura (TPM, en inglés), que
(consulte la pag. 1, n° 29) 6553355445 puede almacenar de forma segura
claves, certificados digitales,
contrasefias y datos. Un sistema
g g E % g é % % TPM también ayuda a aumentar
e la seguridad en la red, protege las
identidades digitales y garantiza
la integridad de la plataforma.
Conector SPI TPM STLpa Este conector es compatible
(SPI_TPM_]J1 de 13 con- Dummy con el sistema SPI Mddulo de
tactos) Rers. Plataforma Segura (TPM, en
(consulte la pag. 1, n° 11) SIOI0IBIG (IDTE:LPIRQ inglés), que puede almacenar de
| (e} [e][e][e] CI) forma segura claves, certificados
Gle;P'JPMfCS* digitales, contrasefas y datos. Un
srimeo sistema TPM también ayuda a
SPLERS aumentar la seguridad en la red,

protege las identidades digitales
y garantiza la integridad de la
plataforma.
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Base de conexiones de
LED de VENTILADOR
AMD
(AMD_FAN_LEDI de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 7)

B R G 12v

La base de conexiones de LED de
VENTILADOR AMD se utiliza
para conectar el alagador de LED
RGB incluido con el disipador
AMD. La conexion del cable
permite a los usuarios elegir entre
diferentes efectos de iluminacion
de LED.

* La base de conexiones de LED
del ventilador AMD es compat-
ible con una tira de LED RGB
convencional.

Precaucion: Nunca instale el ca-
ble de LED del VENTILADOR
con la orientacidn incorrecta

ya que, de lo contrario, el cable
puede danarse.

Cabezal de LED RGB
(RGB_HEADERI1 de 9
pines)

(consulte la pag. 1, n° 25)

12V G R B

Este cabezal RGB se utiliza para
conectar el alargador de LED
RGB que permite a los usuarios
elegir entre varios efectos de
iluminacion de LED.
Precauciéon: Nunca instale

el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
daiiarse.

*Consulte la pagina 45 para
obtener més instrucciones sobre
esta base de conexiones.

Base de conexiones de
LED direccionable
(ADDR_LEDI de 3 con-
tactos)

(consulte la pag. 1, n° 24)

1
GND
DO_ADDR

VouT

La base de conexiones se usa
para conectar el alargador de
LED direccionable que permite
a los usuarios elegir entre varios
efectos de iluminacion LED.
Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable con
la orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 46 para
obtener mds instrucciones sobre
esta base de conexiones.
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1 BBepgeHune

Braropapum Bac 3a nprobpeTenne Hae>KHoIT cuctemHoit maaTsl ASRock X570 Extreme4,
BBIITYCKAeMOII IO/} IIOCTOSTHHBIM JKECTKIM KOHTpPOJIeM KadecTBa Kommanuy ASRock. Ota
MaTepMHCKas [1aTa obecrednBaeT BeTMKOICIHYI0 IPOU3BOANTENLHOCTD U OTIMYAETCSA
HaJIe)KHOI KOHCTPYKIINEN B COOTBETCTBUN C TpeboBaHMsAMY KoMmauuy ASRock B

OTHOIIEHNN Ka4YeCTBa I HONTOBEYHOCTN.

Ilo npuuute 06H06/IEHUS XAPAKMEPUCTIUK CUCTNEMHOTL NAMbL U NPOZPAMMHOZ0
obecneuenus BIOS codepacumoe Hacmosiugeti 00KyMeHmMayuu Moxcem Gvims usmeHeHo 6e3
npedsapumenvrozo ysedomuenus. IIpu usmenenuu co0epirUM020 HACMOsULe20 00KyMeHma
e20 00H0B7IEHHAS 8epcus Gydem docmynHa Ha e6-caiime ASRock 6e3 npedsapumenvrozo
yeedomnenus. IIpu Heo6x00uMoCmu mexHu4eckoil no00epuKil, CBA3AHHOLL C MAMEPUHCKOL
naamoti, nocemume 8e6-catim u Haildume Ha Hem UHPOPMALUI0 0 MOOENU UCNONILIYeMOTL
samu mamepunckoil nnamot. Ha se6-caiime ASRock maxsie moxHo Hatimu camolil nocneoHuil
nepeuenv noodepicusaemvix VGA-xapm u ITI1. Be6-catim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMnneKT NocTaBKu

+ Marepunckas mmara ASRock X570 Extreme4 (bopm-daxrop ATX)

+ Kparkoe pyxoBoacTBo 1o ycranoske maaTsl ASRock X570 Extreme4

« Kommaxkt-muck ¢ ITO gas nmimatsr ASRock X570 Extreme4

+ 4 xabens nepenaun sanubix Serial ATA (SATA) (mpnobpeTanTcs OTAEIBHO)
+ 3 BuHTa 71 crota M.2 (mpnoOpeTarTcs OTAeNbHO)

2 croiika fjs raes3ga M.2 (mprobpeTaroTcs OTHENbHO)
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1.2 TexHnyecKmne xapakTepucTrUKu

Mnatdopma .

un .

Yuncer .

Mamartb .

Dopm-dakrop ATX

Mepnas nmevarHas nara (2 yHIMm)

IMoppepxuparorcsa nponeccoppt AMD cepun Ryzen™ 2000 n
3000 mox coket AM4
Lndposoit HIVIM-kouTponiep Intersil

Cucrema nuranus 10
AMD X570

JIByxKaHanbHas maMATb DDR4

4 raesga DDR4 DIMM

ITpoueccopst AMD cepunu Ryzen (Matisse) mogep>XuBaioT
mopynu namatin DDR4 4666+(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266
(OC)/4200(0C)/4133(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133
¢ ECC n 6e3 ECC, HeGydepusoBaHHOI MaMATIH*

ITpoueccopst AMD cepunu Ryzen (Pinnacle Ridge)
nopepxuBaT Moxyu namaTu DDR4 3600+(0C)/3466(0C)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133, ECC, non-ECC u Unbuffered*
ITpoueccopst AMD cepunu Ryzen (Picasso) moggepxuBaioT
mopymm namaT DDR4 3466+ (OC)/3200(0C)/2933/2667/2400/

2133, e otHOCsAmuxcsa Kk ECC, He6y(1)epmsoBaHH017[ maMAaTm

* Ina mponeccopos cepun Ryzen (Picasso) mogynp mamaru ECC

MOJeP>KMBAETCA TONbKO Ipolueccopamu PRO.

* omonunTenpHas MHGOPMaLs IpefcTaBaeHa B Crycke

coBMecTuMmoii mamaTu (Memory Support List ) Ha Be6-caiite

ASRock. (http://www.asrock.com/)

* MakcuMasbHble nopepxuBaeMble yactoTel DDR4 UDIMM cm

Ha cTp. 25.

Maxkcumanbublit 06bem O3Y: 128 T6

ITosonodennslie (15 MKM) KOHTaKThI c1oToB DIMM

Cnotbl IIII cepunt AMD Ryzen (Matisse)

pacwmpeHunsa -

2 x PCI Express 4.0 x16 rHe3n (ogunapHbii npu x16 (PCIEL);
nsoitnoit pu x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*

IIII cepuu AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)
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2 x PCI Express 3.0 x16 ruesy (ognuapubiit npu x16 (PCIED);
nsoitnoit pu x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*
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F'padpuueckas
nogcmcrema

3ByK

IIII cepum AMD Ryzen (Picasso)

+ 2xPCI Express 3.0 x16 rHe3p (oguHapHbiit mpu x8 (PCIEL);
nsoruoit mpu x8 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*

* ITopep>)XKMBaIOTCA B Ka4eCTBe 3aTPy30YHbIX SSD-Aucky T
NVMe

+ 3 cmora PCI Express 4.0 x1

+ Ilopmepxka AMD Quad CrossFireX™ u CrossFireX™

+ 1 cnor M.2 (xnro4 E) pia mopyns WiFi/BT tuma 2230

+ IlosomouenHbie KOHTaKTHI padbema VGA PCle (PCIEL) 15u

« Bcrpoennbiit Bujieoaantep AMD Radeon™ cepun Vega B

npoueccopax APU cepun Ryzen*

*@akTryecKas HOfAep>KKa 3aBUCUT OT IPOIjeccopa

« DirectX 12, nukcenbHble meiigepst 5.0
+ O6muit o6beM mamsityu o ymondauno 2 I'b. Tloggep>xnBaercst

MaKCUMaJbHbIIT 061uit 06 beM mamaTu 5o 16 I'B.

* [Ins MaKcuManbHOTo obitero o6bema namaTy 16 I'b rpebyercs

YCTaHOBUTD CUCTEMHYIO IAMATH eMKOCTbI0 32 I'D.

« IToppepsxxa HDMI 2.0 ¢ MakcuMabHBIM paspelieHteM 10
4K x 2K (4096x2160) ipu 60 I'yy

+ IopmepxwusaroTca Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/user),
xvYCC u HBR (High Bit Rate Audio) uepes mopr HDMI 2.0
(rpebyercs coorBercTytomuit HDMI-mounTop)

+ IlommepXmBaeTCs pacIIMPEHHBIN JUHAMIYECKNI [aTIa30H
(HDR) B pexxume HDMI 2.0

+ IlopmepxuBaeTcs pacUIMPEHHBIN JUHAMIYECKNII [aTIa30H
(HDR) B pesxume HDMI 2.0

+ IMopmepxuBaerca HDCP 2.2 ywepes mopr HDMI 2.0.

+ Ilopmep»xka BbiBOfa Buzieo ¢ paspemennem 4K Ultra HD (UHD)
Ha nopt HDMI 2.0

- Tlopgpepxxa Microsoft PlayReady®

+ 7.1-KaHaJIbHBII 3BYK BbICOKOI YeTkocTy HD Audio ¢ samuroit
maHHBIX (ayanokozek Realtek ALC1220)
+ Ilopgepxxka Premium Blu-ray Audio
+ 3ammTa OT nepenajoB HaPAKeHNUsA B 3IEKTPUYECKOI ceTn
- Tlommepxxka Purity Sound™ 4
- [lepoknaccHbii ycunurenb NE5532 f1d rapHUTyphl y
ayamopasbeMa Ha IepejiHeil maHeny (II0fiep>KIMBaloTCs
TapHUTYPBI C CONPOTUBIIEHIEM /10 600 Om)

- CTa6I/UII/[3I/[pOBaHHbII7[ BXOJ IMUTAHNA
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LAN

MopTbl BBOAA-
BbiBOAA Ha
3agHell naHenun

- Texnomorns Direct Drive
- Vizonupyiomjee sKpaHMPOBaHNUE IeYaTHOI ITAThI
- Onpepienienne CONPOTUBIEHV A HATPY3KH, HOAK/ITIOUEHHOI
K INHETHOMY BBIXOJY.
- OrjienbHBIE CTIOM HEYaTHOI I/IAThI /IS IEBOTO U IIPABOTO
ayAMOKaHANIOB
- [TosomovenHbIit ayAnopasbem (15 MKM)

« Topmepxka DTS-mopxmouenns

+ Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6mut/c

+ GigaLAN Intel” I211AT

« Ioppepxuaercs npobysxpene mo JIBC

+ MonnuesamuTa 1 3alUTa OT 9/IEKTPOCTATMIECKUX
PpaspAnoB

« Tloppmepxusaerca Energy Efficient Ethernet 802.3az

- Ilopmep>xusaercsa PXE

+ 2 aHTeHHBIX TOpTa (Ha ITaHe/ M C IOPTaMM BBOJIa-BBIBOJIA)
« 1mopr PS/2 g Mbimm/KnaByuaTy pbi
« 1 mopr HDMI
« 1 ontuveckuit Borxog SPDIF
+ 1mopr USB 3.2 Gen2 Type-A (10 I'6ut/c) (c 3amuToii ot
9NIEKTPOCTATUYECKIX PA3PAJIOB)
« 1mopr USB 3.2 Gen2 Type-C (10 I'6ut/c) (c 3amuroit ot
9NIEKTPOCTATUYECKIX PA3PAJIOB)
« 6 moproB USB 3.2 Genl (c 3ammToif OT 37€KTPOCTATHIECKUX
paspsARoB)
* @ynkuns nuranns yepes USB (Ultra USB Power)
nojep>KuBaeTca Ha moprax USB3_56.
* @ynkuns npobyxaenus ACPI He mopep)xuBaeTcs Ha OpTax
USB3_56.
« 1nopr JIBC RJ-45 ¢ nHAnKaTopamu (KAKTUBHOCTB/
Coennuenne» 1 «CKOPOCTH»)
« Paszpemsr HD Audio: 3sagune fyHaMMUKY / I{eHTPaTbHbII
IMHaMUK / cabBydep / TuHeHBII BXO / IepefjHIe

IMHAMUKY / MUKPO(OH
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3anoMmuHawwme
ycTpoicTBa

Pasbembl

+ 8xmopra SATA3 co cKOpOCTbIO Ilepeiaun JaHHbIX 6,0 I'6/
¢, noppep>xka RAID (RAID 0, RAID 1 u RAID 10), NCQ,
AHCI n «rops9ero nojgKao4eHns».

+ 1 cnor Hyper M.2 (M2_1), nopaepxuBaeTcsi MOFyIib M.2
PCI Express Tuma 2230/2242/2260/2280 c xmouom M fio
Bepcun Gen4 x4 (64 I'6ut/c) (c Matisse) mnn Gen3 x4 (32
I'6ur/c) (c Pinnacle Ridge u Picasso)*

« 1xcnor Hyper M.2 (M2_2), mopep>xnBaeT MOAy/Ib M.2
SATA3 tuna 2230/2242/2260/2280/22110 ¢ mpomycKHOI
croco6HoCTEI0 6,0 I'6/c M Mopyns M.2 PCI Express 1o
Bepcun Gen4 x4 (64 I'6/c) ¢ kimouom M.*

* Ilopmep>KMBAIOTCA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-mcky Tumna
NVMe

* Tloppep>xknBaercst KommaekT ASRock U.2

« 1 konogka TPM

« 1 komogka SPI TPM

+ 1 Ko/IOKa CBETOAMOZHOTO MHANKATOPA IUTAHNA U
KOPIYCHOTO AMHAMIKA

« 1 X KOJIOZIKA [I/151 TIOJK/TIOYEHVIsI CBETO[MO[HOI TTOICBETKI
BeHTHMAATOpa AMD.

* Konmopka /11 MOAK/II0YEH S CBETOAMOHON IOICBETKIA
BeHTIIsITOpa AMD coBMecTrMa ¢ 0GBIYHOI CBETOAMOIHOI
RGB nentoit.
* Komojka /151 TOJ{K/TI0Y€eH ST CBETOIMOHO MTOJICBETK M
BeHTUNATOpa AMD mopep>XuBaeT CBeTOAMOTHbBIE TEHTHI
MOIIHOCTHIO He 6osiee 36 Bart (3 A) u giuHoi 1o 2,5 M.

« 1 konogka ceeropmonuoit RGB-mogcBeTkn
* Tlopep>xnBaeTcs CBeTOAMOAHAA TeHTa (MakcumyMm 12 B/3 A,
CyMMapHOI1 MOIIIHOCTBIO 710 36 BT).

« 1 Konmopka agpecyemMoli CBeTOAMOLHONM MOJCBETKI

* Ilopep>xMBaeTcA CBeTOAMOAHAA IeHTa (MakcuMyMm 5 B/3 A,
CyMMapHOI MOIIHOCTBIO 710 15 BT).

« 1 pasbem g BeHTUAATOpA oxnaxaenus LTI,
4-KOHTAaKTHBIN

* Pasz’beM NpO1eCCOPHOTO BEHTUIATOPA MO AEP>KIBAET
BEHTWISATOP C noTpebisieMbIM TOKOM He 6osee 1 A (12 Br).

+ 1 pasbeM [/I BeHTU/IATOPA VU BOAAHOI IIOMIIBI BOZITHOTO
oxmaxpenns 11 (4-KoHTaKTHBII) (CMapT-perynarop
CKOPOCTY BEHTHU/ISATOPA)

* PagbeM JI71s1 IPOL[eCCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA U
BOJISIHOIT IIOMIIBI IIOI/ieP>KMBAET BEHTUIATOP C MOTPeO/IsieMbIM
TOKOM He 6oree 2 A (24 Br)
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MapameTpbi
BIOS

4 pazbeMbl 1A KOPITYCHOTO BeHTU/IATOPA MU/IN BOJAHOM
HOMIIBI (4-KOHTAKTHBIN) (CMapT-peryaaTop CKOPOCTI
BEHTW/IATOPA)

* PasbeM /17151 TPO1[eCCOPHOTO KOPTTYCHOTO BEHTU/IATOPA UK
BOJIAHOJI IIOMIIBI IIOi/IeP>KMBAET BEHTUIATOP C MOTPeO/IAeMbIM
TOKOM He 6onee 2 A (24 Br).

* Ilna pazpemos CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_
FAN2/WP, CHA_FAN3/WP u CHA_FAN4/WP aBToMaTudecku
OTIpefieNIAeTCA TUI HOK/ITIOYEeHHOTO BeHTU/IATOpA: 3- NN
4-KOHTaKTHBII.

+ 124-xoHTakKTHBIX pazbeM nutanna ATX (BbIcOKOMIIOTHBIN
pas3beM IUTAHMS)

+ 1pasbem nuraHus 12 B (8-KOHTaKTHBII pasbeM NUTAHUS
BBICOKOIT TIOTHOCTY)

« 1 paspem nutanus 12 B (4-KOHTAKTHBI pa3beM IUTAHUS
BBICOKOIT TIJIOTHOCTA)

« 1 ayamopasbeM i epefHelt maHenu (030/104eHHbIE
KOHTAKTBI ayiuopasbema, 15 MKM)

- 1 komopka USB pia nogkmodenns seHTunsasTopa AMD co
CBETOJIMOHOI ITO/ICBETKOM

« 1 AIC-paszpem Thunderbolt (5-kontaktHsI1) (Ilogmep>xnBaer
Tonbko Kapty ASRock Thunderbolt AIC)

+ 2 xomopku USB 2.0 (4 mopta USB 2.0, ¢ 3auuToit ot
3/IEKTPOCTATUYECKMX Pa3PsA/I0B)

« 2 xomnopnka USB 3.2 Genl (4 nopra USB 3.2 Genl) (c 3auuroit

OT 9/1eKTPOCTATUIECKUX Pa3PsANIOB)
+ 1 komozka mopra USB 3.2 Genl tun C Ha niepegHeit manesn (¢

33Hl]/[T0]7I OT 9/IEKTPOCTATMYIECKUX pasp;mOB)

AMI UEFI Legal BIOS ¢ noppepsxkoit rpadudeckoro
nHTepderica

+ Toppepxxa rexnonorun «Plug and Play»

+ CoBMeCTUMOCTb C yIpaB/IeHIeM SHEPronoTpebnieHneM mo
ACPI 5.1

« Iloppepxka pynkuyn JumperFree

- Ilopmep>xusaercsa SMBIOS 2.3.

« Perynuposka nanpsxenuit IIII, CPU VDDCR_SOC,
DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC,
+1,8B, VDDP
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KoHTponb
o6opynoBaHua

OnepaunoHHble
cmcTembl

CepTudukauymnsa

Kontponb remneparypsi: Bentunarop LIL; Beutunarop
U IIOMIIA BofisiHOTO oxnaxaeHusA LIIT; Beatunarop
VUV TIOMIIA BOJSTHOTO OXJIaXK/IeHM sl KOpITyca

Taxometp: Beurunarop LIT; Beatunarop mmm momia
BozisiHOTO oxnaxkenuA III; Bentunarop uny nommna
BOJISTHOTO OXJIaXK/[eHM S KOpITyca

BecirymHast pabora (c aBTOMaTU9€eCKOIT peryInpOBKOit
CKOPOCTY BpallleHV I B 3aBUCUMOCTY OT TeMIIepaTy pbl
LIII): Berrunsrop LIT; Beurunsitop min nomma
BozisiHOTO oxnaxkaenuA III; Bentunarop uny nommna
BOJISTHOTO OXJIaXK/IeHM S KOpITyca

Perynuposka ckopoctu Bpaujenus: Benrunarop HII;
Bentunarop wim nommna BogAHoro oxnaxjenus HII;
BeHTnaATOp MM MOMIIA BOZSTHOTO OXJIaXK/IEHM A KOpITyca
Kontponp Hanpsxennit: +12 B, +5 B, +3,3 B,
Hanpsikenne appa [IT, VDDCR_SOC LII, DRAM,
VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8 B, VDDP

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsigHast)

FCC, CE
Cosmectumoctb ¢ ErP/EuP (Heob6xoaum 6110k

MUTaHMA, COOTBeTCTBYomMII cranzapTy ErP/EuP)

* C dononnumenvHotl un@opmayueti 06 U30enUU MO*CHO 03HAKOMUMDCS Ha 6e6-catime: http://www.asrock.com

Credyem yuumvl6amo, 4imo paszzon npoueccopa, 6Kn0H4as usmenerue Hacmpoex BIOS,
npumenenue mexronozuu Untied Overclocking u ucnonvsosarnue uncmpymenmos paseona
He3asUCUMBLY NPOU3BOOUMeNell, CONPANCEH C onpedesienHbim puckom. Paszon npoyeccopa
MOJicem CHUSUMb CMAGUNLHOCb CUCTEeMbL UMY 0aJKe NPUBECINU K NOBPEXOeHUI0 ee
KOMNOHEHMO8 U ycmpoiicme. Paszon npoyeccopa ocyuyecmensemcs nonv3osamenem

Ha co6cmeennblil PUCK U 3a cCO6CMBenHbLil cuem. Mot He Hecem 0MBemcmeenHoCb 3a
603MONCHDLTL yu4epO, 6bI36aHHbLI PA320HOM NPOUECCOPA.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcranoBka II€peMbIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE IIEPEMbBIYKM-KO/IIIAYKa
Ha KOHTAKTBI IEPEMBbIIKA «3aMKHYTa». Ecnn TI€peMbIYKa-KOIIa9Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMbIYKA «PA3OMKHYTa».

Short Open
ITepembruka c6poca 3amkHyTa: COHpOC HACTPOEK
HacTpoek CMOS CMOS
(CLRCMOSI) 2-KOHTAKTHAs MEPEMBIIKA PasomkHyTa: [To ymMon4aHuio

(cm. cTp. 1, Ne 23)

CLRCMOSI1 ucnonbsyercs ans yganenus ganapix CMOS. B namaru CMOS
copiepKarcs TaKye JAaHHble O HaCTPOJIKe CYCTEMbI, KaK CYCTEMHBII Taposb, /jaTa,
BpeMsI 11 IapaMeTpbl HACTPOIKM cUCTeMbl. YT0OBI COPOCUTD U OOHYIUTH ITApaMeTPhI
CHUCTEMbI Ha HACTPOIKY IO YMOTYaHNIO, BBIKTIOUMTE KOMIIBIOTEP U U3B/IEKUTE BUIKY
13 PO3ETKH, a 3aTeM KOJIIIAaYKOBOII IIepeMblYKOil 3aMKHUTe KOHTaKThl Ha CLRCMOSI1
Ha 3 cexyHpbL. [Tocre copoca Hactpoek CMOS He 3a6yabTe CHATD KONIIAYKOBY0
nepembruky. [Ipu Heob6xopumoctu copocurs HacTpoitku CMOS cpasy mocie
o6nosnenns BIOS cHayaa mepesarpysure CUCTEMY, a 3aTeM BBIK/TIOUMTE KOMIIBIOTEP

nepey copocom Hacrpoek CMOS.
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1.4 Konogku n [Pa3beMbl, PACNOJIOKEHHDIE Ha CUCTEMHOM

nnarte

Pacnonoxennvie Ha cucmemHoii nname konodku u pasvemvt HE senawomcs nepemviuxamu. HE
YyCcmanaenusaiime Ha Amu KO0OKU U PA3veMbl NePeMblYKU-KOANA4KY. YCmaHoeKa nepemoluex-
KONNAYKO08 HA IMUL KOOOKU U PA3BEMbL MONEM BbI36AMb HEYCIMPAHUMOE NOBPeHOeHUe
CUCEeMHOTU NAambL.

Komojka cucremMHoit

ImaHenmn

(9-xonTakTHas, PANEL1)
(cm. cTp. 1, Ne 18)

TMopxmounTe pacronoKeHHbIe
Ha KOpIyce KHOIIKY IIMTaHM A,
KHOIIKY Ilepe3arpysKu 1
VMHIMKATOP COCTOAHNUA

CHUCTEMBI K 3TOM KOJ/IO[JKE B

COOTBETCTBMM C Ha3HAYEHMEM
KOHTAaKTOB, IPUBEJIeHHbIM
nike. [lepes mopkmoueHneM
Kabereit onpenennTe
TIO/IOXKUTETbHBII 1

OTpuLaTe/IbHbI /1 KOHTAKTBI.

PWRBTN (kHonka numanus):
Ilooxkniouerue KHONKU NUMAHUS, PACNOTIONEHHOT Ha nepedHerli naHenu kopnyca. MoxHo
HACMPOUMb CHOCOO BbIKIOHUEHUS CUCEMbL NPU HANAMUU KHONKU NUMAHUSA.

RESET (xnonxa c6poca):

Todxntouenue kHonku c6poca, pacnonoxennoi Ha nepedreti nanenu kopnyca. Haxmume
KHONKY c6poca, 4mobvl nepe3anycmumo KOMNbOmep, ecii OH 3a6UC U HOPMATbHbLTL
nepe3anyck Heso3moxuceH.

PLED (c6emo0uo0Hvtii uHOUKAmMop numanus Cucmemot):

ITodknioueHue UHOUKAMOPA COCIMOAHUS, PACHOI0NEHHO20 HA nepedHeli naHeni Kopnyca.
Ceemoduodnulilt uHouKamop 20pum, Kkozoa cucmema pabomaem. Kozoa cucmema naxooumcs
6 pedxcume oxcudanus S1/S3, ceemoduod muzaem. Kozda cucmema Haxo0umcs 6 pescume
oxcuoanus S4 unu evixnouena (S5), ceemooduod He zopum.

HDLED (céemoduodnuviii unouxamop pabomol #ecmxozo 0Ucka):

Ilooxkniouerue c6emoduo0H020 UHOUKAMOPA PABOMbL #ecmK020 OUCKA, PACNOLOHEHHO20 HA
nepedreti naenu. Ceemoouo0HvLii UHOUKAMOP 20pUM, K020a HeCmKUil OUCK BbLNONIHAEM
CHUMbIBAHUE UM 3ANUCH OAHHBIX.

Ilepednss nanenv moxem 6oimv pasHoil Ha pasrvix kopnycax. Ha nepedneii nanenu
pacnoﬂomel—tbl KHONKa numaxHus, KHonka nepesanycxa, quuKamop numadHus, uubukamop
pabomul scecmkozo Oucka, OuHamux u m.o. [Ipu nodxnoueHuu nepedHeii namenu Kk 3moit
K07100Ke NOOKIOHATiMe NPOBOJA K COOMBEMCIMBYIOULUM KOHMAKMAM.
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Komnopka cBETOIMOIHOTO SPEAKER IIpepHasHaveHa Aist
MHAVKATOpA IUTAHUS U DU;JyMY MOJIK/TIOYEH NI CBETO[MOJHOTO
AMHAMMKA KOpITyca +5vV | | MHJMKATOpA MUTAHUS U
(7-xkonTakTHas, SPK_ ololo[o JNUMHaMMKa KopIryca.
1L_Q[0|O
PLEDI) i
PLED
(cm. cTp. 1, Ne 19) PL+ED+
PLED-
Pasbembr Serial ATA3 ~ [ - Oty mrecth Bocemb SATA3
I |
(SATA3_1_2: 2 L 2 TpeTHa3HAYeHBbI /1A
= =
cMm. ctp. 1, Ne 13) S = =S nopkaodennsa kabeneit SATA
(SATA3_3_4: ~ R BHYTPEHHNX 3aIIOMUHAIOMNX
) )
cMm. ctp. 1, Ne 14) = L = YCTPOJCTB AJIA Iepefaun
< | <
(SATA3_5_6: n ==l v TAHHBIX CO CKOPOCTBIO JIO
cm. cTp.1,Ne 15) 3 =] ) $| 6,0 T6/c.
SATA3_7_8: s =
(SATAS.7 AIE
cm. crp.1, Ne 16) 0 =l =l v
o [ [ ~
C")I ("'}l
< <
AE
& =l =l v
Konoxka USB mns . STa KOIOAKa CITYXKUT [/
MO K/TI0YEH 5 &ND nofiKIr0YeHnst pasbema USB Ha
BeHTHUIATOPa AMD USB E-Wrer xynepe AMD SR3.
CO CBETOJMOJHOII
TIOJICBETKO
(4-xonTakTHasa, USB_5)
(cm. cTp. 1, Ne 31)
Konomxu USB 2.0 USE_PWR Ha marepuHcKoli iate
5

(9-xoHTaKTHAsA,
USB_1_2)
(cm. cTp. 1, Ne 21)

MIMEETCA NBE KOMOOKN. Ka){(,uaﬂ

xonoxka USB 2.0 mopmep>xuBaeT

Ba IopTa.
(9-xoHTaKTHAsA, 1 A p
USB_3_4) p-
(em. cTp. 1, Ne 20) USB_PWR
Komopgxm USB 3.2 Genl Vbus Ha mMaTepuHcKoIt 11aTe
Vbus IntA_PB_SSRX-
(19*KOHTaKTHaﬂ, IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ nmeeTcs nBe Konmogku. Kaxkmas
USB3 7 8 IntA_PA_SSRX+ GND
7-8) eNp Int#_PB_SSTX- xonopka USB 3.2 Genl
(CM. CTP. 1’ Ne 10) IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND TIOJIEeP>KMBAET JIBA IMOPTA.
(19-koHTaKTHAs, oND IntA_PE_D- AREp A P
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
USB3_9_10) nta_PA_D+ Dummy

(M. cTp. 1, Ne 9)
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Komonxka pys mopra
USB 3.2 Genl Type C Ha
nepeHell HaHen1n

Ha marepuHuckoii inate
TIpe[yCMOTpPEHa OfIHa KONOfIKa
nngnopra USB 3.2 Genl Type

EE
T

(20 xonTakToB, F_USB31_ C Ha nepepHeit ma"enu. Jra

TC_1) KOJIOZIKA MCIIONb3YeTCH [/

(eMm. cTp. 1, Ne 17) nopxnodenns mopyns USB
USB Type-C Cable 3.2 Genl ¢ IOTIOTHUTETBHBIMU

nopramu USB 3.2 Genl.

Aynmoxonoka nepenHesn
TmaHenm

(9-xoHTakTOB, HD_
AUDIO1)

(cm. cTp. 1, Ne 30)

GND Orta KOJIOKa IpefHa3HavYeHa /14
PRESENCE# o
MIC_RET TIONKITIOYEHNA Ay JMOYCTPOUCTB

OUT_RET o
- K TIepeHelt ay/[MoTaHeNn .

1. Ayduocucmema 6bic0K020 paspeuieHuss no0depicusaem GyHKuu0 pacno3Hasanus pasvema,

HO 07151 € NPABUNILHOIL PAGOM bl He00X00UMO, HM06bL NPOBOD NAHENU KOPNYCA NO00ePIHUBAT
Q nepedawy cueranos HDA. IHcmpyKuuu no ycmanoske cucmemvl CM. 8 I1Mom pykosodcmee

u pykogoocmee Ha Kopnyc.

2. IIpu ucnonvzosanuu ayouonarenu AC’97 nodxnouume ee k ayouoxkonooxe nepeoHeil
nawenu, KAk ykasaxo dazee:
A. ITooxknrouume Mic_IN (MIC) k MIC2_L.
B. ITooknouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.
C. ooknwouume nposod sasemnenus (GND) k konmaxmy sazemnenus (GND).
D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcs monvko ons ay0uonaxent 6v.C0K020
paspewenus. [Tpu ucnonviosanuu ayouonarenu AC’97 ux nooknno4ams He Hy#Ho.
E. Ymo6vr akmusuposamo nepednuil mukpodon, nepetidoume na 6xnaoxy FrontMic nanenu
ynpaenenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (I'pomxocmv 3anucu).

FAN_SPEED_CONTROL 4
PaspeMmsl s CHA_FAN. SPEED 3 JJaHHaA MaTepUHCKAA
BEHTU/IATOPA VI TIOMIIBI FAN_VOLTAGE i TI/IaTa OCHalleHa YeThIpe
GND
BOJAHOTO OXJIAXKICHU A 4-KOHTaKTHBIM pa3beMOM 14
KopIyca CHUCTEMBI BOJSTHOTO OXJIAXKJeHU A
(4-xonraktHbIt CHA _ KopIyca. 3-KOHTaKTHYIO
FAN1/WP) CUCTEMY BOJSHOTO OX/IaXK/IeHM
(cm. cp. 1,Ne 32) KopIyca c/IefiyeT IOAK/II0YaTh K
KOHTaKTam 1-3.

(4-konTakTHbIt CHA_ GND

FAN_VOLTAGE
FANZ/WP) FAN_SPEED
(CM. CTp. 1,Ne 26) FAN_SPEED_CONTROL
(4-xoutakTHbit CHA_
FAN3/WP)

12 34

(cm. cTp. 1,Ne 22)

111



112

(4-xonTakTHbIt CHA_
FAN4/WP)
(cm. cp. 1,Ne 12)

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED

BwN e

FAN_SPEED_CONTROL

PazbeM BeHTU/IATOPA
OX/IaXKIeHNUSA POLeccopa
(4-xonTakra, CPU_FANI1)
(cm. cTp. 1,Ne 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

OTa MaTepMHCKas I1ara
cHab>keHa 4-KOHTaKTHBIM
pasbeMOM JIJ1 MaIOLIyMAIETO
BenTunaTopa III. Ecnn Bo1
cobupaeTech MOJKIIOYNTD
3-KOHTaKTHbI BEHTU/IATOP
OXJIaXKJIeHU A IIpoljeccopa,
TIOJK/TI0OYaliTe ero K KOHTaKTaM
1-3.

PasbeM [y1st BEHTUIATOPA
VIV TIOMIIbI BOJISTHOTO
oxnaxkgenus LII1
(4-xonTakTHbIT CPU_
FAN2/WP)

(cm. cTp. 1,Ne 4)

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

N W

JlaHHaA MaTepUHCKaA IIaTa
OCHaleHa 4-KOHTaKTHBIM
Pas3beMoM JI/15 CUCTEMbI BOJSHOTO
oxnaxenns L. 3-konTakTHyI0
CUCTEMY BOJAHOTO OX/IaXK/[€H IS
LIIT cnepyeT mMOAKIIOYATD K
KOHTaKTaMm 1-3.

Pazpem nutanus ATX
(24-xkoHTaKTa,
ATXPWR1)

(cm. cTp. 1, Ne 8)

9Ta MaTepUHCKaA I/1aTa
OCHaIeHa 24-KOHTAaKTHBIM
pasvemom nutanuss ATX. Urobst
MCIOMb30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbem nutanua ATX,
TOJK/TIOUYUTE er0 BIOIb KOHTAKTa
1 u xoHTakTa 13.

Paspvem nuranus ATX 12 B
(8-koHTakTOB, ATX12V1)
(cm. cTp. 1, Ne 1)

OTa MaTepuHCKas M1aTa
OCHallleHa 8-KOHTaKTHBIM
pasbemom nuraHusa ATX

12 B. Y0651 NCTIOB30BATH
4-KOHTAKTHBIN pa3beM NUTAHNA
ATX, HOAKIIOYNTE €70 BAOTD
KOHTaKTa 1 1 KoHTaKTa 5.
*Buumanue! Yoenurecn,

YTO HOJK/IIOYEHHDIN Kabenb
INTAaHVA MpefHa3HadYeH I
111, a e g BupgeokapTel. He
MOAK/II0YaiiTe Kabenb NuTaHUA
PCle k aToMy pa3bemy.



Paspem nuranus ATX 12 B
(4 xonrakTOB, ATX12V2)
(cm. cTp. 1, Ne 2)

U

K fanHOMY pasbemy
TOJK/TI0YAETCS UCTOIHIUK
nuranua ATX 12 B.
*PasbeM OT 6/10Ka IUTAHU S
TIOZICOEIMHACTCS K 3TOMY
pasbeMy TOJIBKO B Of{HOI
OpMEHTALVN.

Pasbem Thunderbolt AIC
(5 xonTakros, TBI1)
(cm. cTp. 1, Ne 28)

TopKmounTe ATy
pacumnpenns (AIC)
Thunderbolt™ x pazbemy
Thunderbolt AIC ¢ nomobo

nnrepdericaoro GPIO-kaberns.

* YcraHOBUTE IIJIATY
pacummpenns Thunderbolt™
B cnot PCIE4 (cror o
YMOTYaHUIO).

Konogka LPC/TPM
(17-xonTakToB, TPMSI)
(cm. cTp. 1, Ne 29)

GND

PCICLK
FRAME
PCIRST #

SMB_CLK_MAIN

SMB_DATA_MAIN
LAD2
S_PWRDWN #
SERIRQ #

LAD1
GND
GND

LAD3
+3V
LADO
+3VSB
GND

IT0T pasbeM obecrednBaeT
HOJIePIKKY CUCTEMBI

Trusted Platform Module
(TPM), koropas crioco6Ha
obecrednTh HaTeXKHOE
XpaHeHIe KT04el, [IdPOBHIX
cepTuduKaTOB, Maposes 1
nanHeix. Cucrtema TPM Takxke
HOBBIIIAET YPOBEHD CETEBOIL
Ge30macHOCTH, 3alyIaeT
1udpoBbIe NAEHTUUKATOPBI
7 06ecIIednBaeT eTOCTHOCTD
11aTHOPMBI.

konogka SPI TPM
(13-konTakTHas, SPI_
TPM_J1)

(cm. cTp. 1, Ne 11)

1

SPI_DQ3

+3.3V

Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#
| TPM_PIRQ

OJO[O[O]O]O]O!
[e)[e][e)(¢][e)

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO

SPI_CSO0

SPI_DQ2

JtoT pasbeM obecrednBaeT
MOAJEPKKY cucteMbl SPI
Trusted Platform Module
(TPM), koTopas criocobHa
006ecreqnTh HAJIEKHOE
XpaHeHue Kiioueil, udpoBbIX
cepTudnKaTOB, Hapoeit 1
nanHbix. Cucrema TPM Takke
[IOBBILIIAET YPOBEHb CETEBOIT
6€30MacHOCTY, 3aIMIIaeT
1udpoBbIe NACHTUUKATOPBI
1 obecriednBaeT 1eIOCTHOCTD
171aTHOPMBI.
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Konmopka s
TOIK/TIOYEH M S
CBETOJMOHO
HOACBETKY BEHTUIATOPA
AMD.

(4-xonTakTHasz, AMD_
FAN_LEDI)

(cm. cp. 1, Ne 7)

B R G 12V

Konopxka mist mogKaodeHms
CBETO/[MOJ{HOII ITOJICBETKI
BeHTUAATOpa AMD cnyxut ans
MOAK/TIOYEHN A YINHUTETBHOTO
Kabens CBeTOMMOIHOI
RGB-nozcBeTkn, KOTOPbI
nocrasasercs ¢ Kynepom AMD.
[TopK/MI0YMB 3TOT Kabeb, MOXKHO
pasnuyHble CBeTOBbIe 3)(DEKTHI.
* Komopka 11t MOJIK/TIOYeHM S
CBETOMO/THOI MTOJICBETKM
BeHTUAATOpa AMD coBmecTnMa
¢ 06b19HOI cBeTOMOonHOI RGB
JIEHTOM.

Buumanue! Kareropmueckn
3ampenjaercs NOFKIYaTh
Kabenb CBETONMOIHON
TOCBETKY BEHTUIATOPA C
HapyHIeHNMeM IOIAPHOCTH, TAK
KaK 3TO MOKeT IIPUBECTU K ero
TOBPEX/EHNIO.

Konopka cBeTOmMOmHOI
RGB-noficBeTk 1
(4-xonTakTHBIN,RGB_
HEADERI1)

(cm. cTp. 1, Ne 25)

12VvG R B

Sra konmogka RGB-mofcBeTk 1
CITY>KUT [/ IO K/TIOYeH A
YAIMHATENTBHOTO Kabers
ceeropuonHoit RGB-moxcserku,
KOTOpas 03BOJIAET pean30BaTh
pasnuyHble CBeTOBbIe 3D (DEKTHI.
Buumanue! Kateropmyeckn
3ampelaeTcsa MOAKIIYATh
Kabenb cBeToamomHoit RGB-
TOACBETKI C HApyLIEHNEM
TMONAPHOCTH, TAK KaK 3TO
MO>KeT HPIBECTH K ero
TIOBPEX/EHNIO.

* JloTionHUTENNbHbIE CBeeHs 06
VICTIO/Tb30BAHMY 9TOI KOTOJKI
cM. Ha cTp. 45.

KOJIOZIKa af{PeCyeMOii
CBETOJMOIHOI
MOJICBETKN 8o ADS:D
(3 xonrakra, ADDR_ vouT
LEDI)

(cm. cTp. 1, Ne 24)

9Ta KOOKA CITYXKUT [iIs
IMOAK/IIOYEHM A yﬂHI/IHI/ITeTH‘)HOI‘O
Kaberist aipecyeMoit
CBETOMO/THO MMOJICBETK,
KOTOpasi O3BOJISET Pealn30Barh
pasnuyHble cCBeTOBbIe 3D (DEKTHI.
Buumanue! Kateropmyeckn
3ampelaeTcsa NOAKIIYATh
Kabennb afpecyemMoit
CBETOAMOHOIT IOCBETKI C
HapyIlIeHNeM MONAPHOCTH, TAK
KaK 3TO MOXKeT IPUBECTH K eT0
MOBPEX/EHNIO.

* JloTionHUTENbHbIE CBeieHs 06
VICTIO/Ib30BAHNM 9TOI KOTOAKM
CM. Ha CTp. 46.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock X570 Extreme4, uma confiavel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

desta documentagao estard sujeito a alteragoes sem aviso prévio. Caso ocorram modificagoes a

Q Como as especificagoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido

esta documentagao, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso prévio.
Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para
obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd
encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da
ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

« Placa Mae ASRock X570 Extreme4 (Fator de Forma ATX)
+ Guia de Instalagdo Rapida da ASRock X570 Extreme4

+ CD de Suporte da ASRock X570 Extreme4

+ 4 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

+ 3 x Parafusos para Soquete M.2 (Opcional)

+ 2x Porcas autdbnoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)
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1.2 Especificacoes

Plataforma .

CPU .

Chipset .

Memodria .

Formato ATX
PCB 20z de Cobre

Suporta processadores AMD AM4 soquete Ryzen™ série 2000 e
3000
Energia Digital Intersil

Design com 10 fases de alimentagao
AMD X570

Tecnologia de memoéria DDR4 de dois canais

4 x Slots DIMM DDR4

CPUs série AMD (Matisse) suporta DDR4 4666+(OC)/4400(0C)/
4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466(0OC)/
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & nao-ECC, memoria
un-buffered*

CPUs série AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) suporta DDR4 3600+
(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & nio-
ECC, memoria un-buffered*

CPUs série AMD Ryzen (Picasso) suporta DDR4 3466+ (OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 nao-ECC, memoria un-buffered*

* Para CPUs série Ryzen (Picasso), ECC s6 é suportado com CPUs
PRO.

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da

ASRock para obter mais informagéo. (http://www.asrock.com/)

* Por favor consulte a pagina 25 para suporte de frequéncia maxima
DDR4 UDIMM.

Capacidade maxima da memoria do sistema: 128GB
Contato em Ouro 15 nos slots DIMM

Slot de ex- CPUs AMD séries Ryzen (Matisse)

pansao .

2 x PCI Express 4.0 x16 Slots (unico em x16 (PCIEL); duplos em
x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*

CPUs AMD Série Ryzen (Pinnacle Ridge)
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2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (unico em x16 (PCIE1); duplos em
x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*
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Graficos

Audio

CPUs AMD séries Ryzen (Picasso)

2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (inico em x8 (PCIE1); duplos em x8
(PCIEL) / x4 (PCIE4))*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagdo

3 x Slots PCI Express 4.0 x1

Suporta AMD Quad CrossFireX"" e CrossFireXTM

1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Mddulo tipo 2230 WiFi/BT
Contato em Ouro 15p no Slot PCIe VGA (PCIE1)

AMD Radeon™ Integrado Série Vega Graficas na Série Ryzen
APU*

* Suporte atual pode vairar por CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Memoria compartilhada padrao 2GB. Memoria compartilhada
max suporta até 16GB.

* A memoria compartilhada max de 16GB requer 32GB de memoria

de sistema instalado.

Suporta HDMI 2.0 com resolugdao méx. até 4K x 2K (4096x2160) @
60Hz

Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 2.0 (E necessario
um monitor compativel com HDMI)

Suporta HDR (High Dynamic Range - Ampla Faixa Dinamica)
com HDMI 2.0

Suporta HDCP 2.2 com Porta HDMI 2.0

Suporta reprodu¢ao HD Ultra (UHD) 4K com Porta HDMI 2.0
Suporta Microsoft PlayReady®

Audio HD de 7.1 canais com protecdo de contetido (Codec de

audio Realtek ALC1220)

Suporte dudio Blu-ray superior

Suporta Prote¢do de Sobretensdo

Suporta Purity Sound™ 4

- Fone de Ouvido NE5532 Premium para - Conector de Audio
do Painel frontal (suporta fones de ouvido de até 600 Ohms)

- Ligagdo Pura
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LAN .

E/S do painel -
posterior .

- Tecnologia de drive direto

- Blindagem de isolamento PCB

- Sensoriamento de Impedéncia na porta de Saida de Linha
- Camadas de PCB individuais por canal de dudio R/L

- Conector de Audio de Ouro 15

Suporta a tecnologia DTS Connect

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel® I211AT

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte & Prote¢do de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

2 x Portas de Antena (no Escudo do Painel I/O)

1 x Porta PS/2 para mouse/teclado

1 x Porta HDMI

1 x Porta de saida SPDIF 6tica

1 x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (Suporta Protegao ESD)
1 x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (Suporta Protegao ESD)
6 x Portas USB 3.2 Genl (Suporta Prote¢do ESD)

* Ultra USB Power é suportado em portas USB3_56.

* Nao hd suporte para a fung¢ao de despertar ACPI em portas
USB3_56.

Armaze- .
namento

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

Fichas de audio HD: Alto-falante posterior / Central / Graves /
Entrada de linha / Alto-falante frontal / Microfone

8 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporta RAID (RAID 0, RAID 1,
e RAID 10), NCQ, AHCI e Conexao a Quente

1 x soquete Hyper M.2 (M2_1), suporta M Key tipo médulo
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express até Gen4x4 (64 Gb/s)(com
Matisse) ou Gen3 x4 (32 Gb/s)(com Pinnacle Ridge e Picasso)*

1 x Soquete Hyper M.2 (M2_2), suporta Chave M tipo
2230/2242/2260/2280/22110 mdédulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e
modulo M.2 PCI Express até Gen4 x4 (64 Gb/s)*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
* Suporta Kit U.2 ASRock
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+ 1x Plataforma TPM
+ 1x Plataforma SPI TPM
« 1 xLED de alimentagido e Cabegote de Autofalante
« 1 x Cabecote de LED Fan AMD
* O titulo LED do Ventilador AMD ¢é compativel com uma fita LED
RGB regular.
* O suporte de LED do ventilador AMD suporte tiras de LED de
carga maxima de 3A (36W) e comprimento ate 2,5M.
« 1 x Cabecote de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36 W
+ 1x Plataforma de LED Ajustével
* Suporta no total até 5V/3A, Tira de LED de 15W
+ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).
+ 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
+ 4 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP e CHA_FAN4/WP podem detectar automaticamente se
ventoinha de 3 pinos ou 4 pinos estd em uso.
+ 1x Conector de energia 24-pinos ATX (Conector de energia de
alta densidade)
+ 1x Conector de energia 8-pinos 12V (Conector de energia de alta
densidade)
+ 1x Conector de energia 4-pinos 12V (Conector de energia de alta
densidade)
« 1x Conector de dudio de painel frontal (Conector de Audio de
Outro 15y)
+ 1xPlataforma AMD LED Fan USB
+ 1 x Conector Thunderbolt AIC (5 pinos)(Suporta Cartao ASRock
Thunderbolt AIC tnica)
+ 2x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Prote¢do ESD)
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+ 2x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 4 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protegao ESD)

+ 1x Painel Frontal USB 3.2 Genl Tipo C (Suporta Prote¢ao
ESD)

« AMI UEFI Legal BIOS com suporte GUI

Funcgoes
+ Suporta “Plug and Play”

daBIOS

« ACPI 5.1 compativel com eventos de despertar

- Suporta jumperfree

- Suporte SMBIOS 2.3

+  Multi-ajuste de tensdo de CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM,
VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1,8V,
VDDP

Monitor « Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de Agua, Chassi,

de hard- Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua )

+ Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de Agua, Chassi,
Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua

ware

+ Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de Agua,
Chassi, Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua

+ Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
Agua, Chassi, Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua

+ Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8V,
VDDP

SO « Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certifica- « FCC,CE
coes «+ Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimen-

tagdo preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
A definicoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de ferra-
mentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou
mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por
sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracdo dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper
¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos

pinos, o jumper ¢ "Aberto".

W W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOSI) Abrir: Padrao

Jumper de 2 pinos
(ver p.1, N.° 23)

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagdes de configuragio do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
pardmetros de configuragdo do sistema. Para apagar e reinicializar os parametros do
sistema na configuragio padrao, desligue o computador e retire o cabo de alimentagio,
utilizando em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRCMOSI durante 3
segundos. Por favor, ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o
CMOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo ap6s ter terminado uma atualizagdo da

BIOS, deverd primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS.
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14 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre estes
terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird causar

danos permanentes d placa-mae.

Suporte do painel de

sistema

(PAINELLI de 9 pinos)

Ligue o botdo de alimentagao,
o botdo de reinicializacio e o

indicador do estado do sistema

(ver p.1, N.° 18) 1 no chassi deste suporte, de
acordo com a descrigdo abaixo.
HDLED- . ops
HDLED* Observe os pinos positivos e

negativos antes de conectar os

cabos.

PWRBTN (Botdio de alimentagdo):
Conecte o botao de alimentagao no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para

desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagdo):
Conecte o botao de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reinicial-
izagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagdo do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagdo no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensdo S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botao de alimentagdo, um botao de reinicializagao, um LED
de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu
médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos
correspondem de forma correta.
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LED de alimentagao e SPEAKER Conecte o LED de alimentagao
Cabegote de Autofalante DUNIID ,\lAJy MY do chassi e o autofalante do
(SPK_PLEDI de 7 pinos) +5V | | chassi a este cabegote.
(ver p.1, N.o 19) olo
: ‘[Iololo
|
PLED+|
PLED+
PLED-
Conectores série ATA3 Estes oito conectores SATA3
~ = [ -
(SATA3_1_2: @ 5} suportam cabos de dados
< < p
= E
ver p.1, N.° 13) by =L =] SATA para dispositivos de
(SATA3_3_4: < =] [ o, armazenamento interno com
ver pag.1 No. 14) g g uma taxa de transferéncia de
(SATA3_5_6: % =L = % dados de até 6,0 Gb/s.
ver p.1, N.° 15) Sl o B
[sp] [32}
(SATA3_7_8: E i E
ver p.1, N.° 16) 0 l=l =l »
o [ F ~
(‘OI (”’)I
< <
2 IL) L] =
o == v

Plataforma AMD LED
Fan USB

(USB_5 de 4 pinos)
(ver p.1, N.° 31)

Este cabegote ¢ utilizado para
conectar o conector USB ao
Dissipador de calor AMD SR3.

Plataformas USB 2.0
(USB_1_2 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 21)
(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 20)

Ha dois cabegotes nesta
placa-mae. Cada suporte USB
2.0 pode suportar duas portas.

Plataformas USB 3.2
Genl

(USB3_7_8 de 19 pinos)
ver p.1, N.° 10)

(
(USB3_9_10 de 19 pinos)
(

ver p.1, N.29)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Ha dois cabegotes nesta
placa-mae. Cada suporte USB
3.2 Genl pode suportar duas

portas.
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Painel Frontal Cabegote
USB 3.2 Genl Tipo C
(F_USB31_TC_1de 20
pinos)

(ver p.1, N.° 17)

‘EDTH

USB Type-C Cable

H4 um Painel Frontal Cabegote
USB 3.2 Genl Tipo C nesta placa
mae. Este cabecote ¢ utilizado
para conectar um moédulo USB
3.2 Genl a portas adicionais USB
3.2 Genl.

Suporte de dudio do
painel frontal
(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 30)

GND
PRESENCE #
MIC_RET

‘ | ouT_RET

FFEER

Q

[ Toura_L
J_

I

SENSE

m
z

=

MIC2 R~
MIC2 L

Este suporte destina-se a conexao
dos dispositivos de dudio no
painel de dudio frontal.

1. O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd

S

suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no nosso manual e
no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de
acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligacio Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé nao precisa ligd-
los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.
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Conectores de chassi e
ventoinha de bomba de
agua
(CHA_FAN1/WP de 4
pinos)

(ver p.1, N.° 32)

(CHA_FAN2/WP de 4
pinos)

(ver p.1, N.° 26)

(4-pin CHA_FAN3/WP)
(ver p.1, N0 22)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

[N

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

Esta placa mae fornece conec-
tores de ventilador do chassis

de refrigeragao quatro agua de 4
pinos. Se vocé pretende conectar
um ventilador de refrigerago a
agua de chassis de 3 pinos, por

favor, conecte-o ao Pino 1-3.



(4-pin CHA_FAN4/WP)
(ver p.1, N.° 12)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

BwN e
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Conector da Ventoinha
da CPU

(CPU_FANI de 4 pinos)
(ver p.1, N.° 3)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa mae inclui um
conector de ventilador da CPU
(Ventilador silencioso) de 4
pinos. Se vocé pretende conectar
um ventilador da CPU de 3 pinos,
por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de ventoinha de
bomba de dgua CPU
(CPU_FAN2/WP de 4
pinos)

(ver p.1, N0 4)

FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

Esta placa mae inclui um conec-
tor de ventilador da CPU de
refrigeragdo a d4gua de 4 pinos.
Se vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeragdo a agua
da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentagdo
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1, N.° 8)

Esta placa-mae inclui um conec-
tor de alimentagdo ATX de 24
pinos. Para utilizar uma fonte de
alimentagao ATX de 20 pinos,

introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentagdo
de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1, N2 1)

Esta placa-mae inclui um conec-
tor de alimentagdo de 12V ATX
de 8 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimenta¢ao ATX de 4
pinos, introduza-a no Pino 1 e
Pino 5.

*Aviso: Certifique-se que o cabo
de for¢a conectado é para o
CPU e nao para a placa grafica.
Nao ligue o cabo de for¢a PCLe
a este conector.
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Conector de alimentagdo
de 12V ATX

(ATX12V2 de 4 pinos)
(ver p.1, N0 2)

U

Por favor, ligue este conector a
uma alimentac¢io de for¢a ATX
12V.

*O plugue de sua fonte de ali-
mentagdo se encaixa neste conec-

tor apenas em uma orientagao.

Conector Thunderbolt
AIC

(TB1 de 5 pinos)

(ver p.1, N.° 28)

Por favor, conecte uma placa
adicional Thunderbolt™ (AIC) a
este conector Thunderbolt AIC
através do cabo GPIO.

* Por favor, instale o cartdo
Thunderbolt™ AIC para PCIE4
(slot padrao).

Plataforma LPC/TPM

. E Este conector suporta um sistema
(TPMSI1 de 17 pinos) : ;* % com Moédulo de Plataforma
(ver p.1, N.° 29) o ;j g 85 e % g o Confiavel (TPM), que pode
65 &350 485 armazenar com seguranga
chaves, certificados digitais,
senhas e dados. Um sistema
X W = m > o @
555 %S 2 % TPM também ajuda a melhorar
g EGC - F
N a seguranga de rede, a proteger
identidades digitais e a garantir a
integridade da plataforma.
Plataforma SPI TPM SPI_DQ3 Este conector suporta um sistema
(SPI_TPM_]1 de 13 pinos) 9 3E>/ummy com SPI Médulo de Plataforma
CLK
° SPI_MOSI .
(ver p.1, N.o 11) P, Confiavel (TPM), que pode ar-
[TPMPRA mazenar com seguranca chaves,
O[O[O[O]O[O]O] . o
[[olololololo certificados digitais, senhas e
| SLLTPMJ;S,, dados. Um sistema TPM também
NI
REMRSTH ajuda a melhorar a seguranga
SPI_MISO
SPI_CSO de rede, a proteger identidades
SPI_DQ2

digitais e a garantir a integridade

da plataforma.
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Cabegote de LED FAN
AMD
(AMD_FAN_LEDI de 4
pinos)

(ver p.1, N0 7)

B R G 12v

Cabecote de LED FAN AMD ¢é
usado para conectar o cabo de
extensao de LED RGB que vem
com dissipador de calor AMD.
A conexao de cabo permite aos
usuarios escolher entre varios
efeitos de iluminagdo de LED.

* O titulo LED do Ventilador
AMD é compativel com uma fita
LED RGB regular.

Atenc¢ao: Nunca instale o cabo
FAN LED na orientagao errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

Cabegote de LED RGB
(RGB_HEADERI de 4
pinos)

(ver p.1, N.° 25)

1

12VvG R B

Este Cabe¢ote RGB é usado para
conectar o cabo de extensao

de LED RGB que permite aos
usuarios escolher entre varios
efeitos de iluminagao LED.
Atenc¢ao: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientagéao errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

* Consulte a pagina 45 para obter
mais informacdes sobre esta

plataforma.

Plataforma de LED
Ajustavel
(ADDR_LEDI 3 pinos)
(ver p.1, N.0 24)

GND
DO_ADDR
vouT

Esta plataforma é usada para
conectar caboi de extensdo
Ajustavel de LED que permite
aos usudrios escolher entre varios
efeitos de ilumina¢ao de LED.
Atenc¢ao: Nunca instale o cabo
de LED Ajustavel na orientagao
errada, caso contrario o cabo
pode ser danificado.

* Consulte a pagina 46 para obter
mais informagdes sobre esta

plataforma.
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1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock X570 Extreme4, niezawodnej ptyty
gltownej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczna
kontrolg jako$ci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukgje,

spelniajacg zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktow o wysokiej jakosci i

wytrzymatosci.

zawartos¢ tej dokumentacji moze zostaé zmieniona bez powiadomienia. W przypadku ja-
kichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie
internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna w
odniesieniu do tej plyty gléwnej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania specy-
ficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze pobra¢
liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock
http://www.asrock.com.

Q Poniewaz specyfikacje plyty gléwnej i oprogramowanie BIOS mogg zostac zaktualizowane,

1.1 Zawarto$¢ opakowania

+ Plyta gléwna ASRock X570 Extreme4 (Wspotczynnik ksztattu ATX)
+ Skrécona instrukcja instalacji ASRock X570 Extreme4

+ Pomocnicza ptyta CD ASRock X570 Extreme4

+ 4xkable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 3 x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

+ 2xgniazda wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma « Wspolczynnik ksztattu ATX
+ PCBz2 uncjami miedzi

CPU « Obsluga procesoréw serii AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000 i 3000
« Intersil Digital PWM

« Sekcja zasilania 10 Power Phase Design

Chipset « AMD X570

Pamiec + Technologia pamieci Dual Channel DDR4

+ 4xgniazda DDR4 DIMM

« Seria CPU AMD Ryzen (Matisse) z obstugg DDR4 4666+(0C)
/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466(
0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamie¢ niebu-
forowana*

« Seria CPU AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) z obstugag DDR4
3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC i
nie-ECC, pamie¢ niebuforowana*

+ Seria CPU AMD Ryzen (Picasso) z obstuga DDR4 3466+ (OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 nie-ECC, pamig¢ niebuforowa-
na*

* Dla serii CPU Ryzen (Picasso), ECC jest obstugiwana tylko z CPU
PRO.

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej
ASRock w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.
com/)

* Sprawdz strong 25 w celu uzyskania informacji o maksymalnej
obstugiwanej czestotliwosci DDR4 UDIMM.

+ Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 128GB

15y poztacane styki w gniazdach DIMM

Gniazdo Procesor serii AMD Ryzen (Matisse)
rozszerzenia - 2xgniazda PCI Express 4.0 x16 (pojedyncze w x16 (PCIE1);
podwojne w x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*
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Procesor serii AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)

2 x gniazda PCI Express 3.0 x16 (pojedyncze w x16 (PCIE1);
podwéjne w x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*

Procesor serii AMD Ryzen (Picasso)

2 x gniazda PCI Express 3.0 x16 (pojedyncze w x8 (PCIEL);
podwojne w x8 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

Grafika .

3 x gniazda PCI Express 4.0 x1

Obstuga AMD Quad CrossFireX ™ i CrossFireX ™

1 x gniazdo M..2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230
15u pozlacany styk w gniezdzie VGA PCle (PCIEL)

Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w APU

serii Ryzen*

* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Pamie¢ wspotdzielona, domyslnie 2GB. Maksymalnie pamie¢
wspoldzielona obstuguje do 16GB.

* Maksymalna pamig¢ wspotdzielona 16GB wymaga zainstalowania

32GB pamieci systemowej.

Audio .

Obstuga HDMI 2.0 z maks. rozdzielczoscia do 4K x 2K
(4096x2160) przy 60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI 2.0 (Wymagany monitor
zgodny z HDMI)

Obstuga HDR (High Dynamic Range) z HDMI 2.0

Obstuga HDCP 2.2 z portem HDMI 2.0

Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem HDMI 2.0
Obstuga Microsoft PlayReady”

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio Realtek

ALC1220)

Obstuga audio Blu-ray Premium

Obstuga zabezpieczenia przed przepigciami

Obstuga Purity Sound™ 4

- NE5532 wzmacniacz stuchawkowy klasy Premium dla ztacza
audio na panelu przednim (Obstuga stuchawek do 600 Om)

- Pure Power-In
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LAN

Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

Przechowy-
wanie

- Technologia Direct Drive

- Ekranowanie izolacji PCB

- Wykrywanie impedancji na porcie wyjscia liniowego
- Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L

- 15p poztacane zlacze audio

Obstuga potaczenia DTS

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel® I211AT

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferyczny-
mi/ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

2 x porty anteny (na ostonie panelu Wejscia/Wyjscia)

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port HDMI

1 x port optycznego wyjscia SPDIF

1 x port USB 3.2 Gen2 typu A (10 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia
ESD)

1 x port USB 3.2 Gen2 typu C (10 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia
ESD)

6 x porty USB 3.2 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)

* Zasilanie Ultra USB jest obstugiwane w portach USB3_56.

* Funkcja wybudzania ACPI nie jest obstugiwana w portach
USB3_56.

1 x port LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
Gniazda audio HD: Glosnik tylny / Centralny / Basy / Wejscie
liniowe / Glosnik przedni / Mikrofon

8 x zlacza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga RAID (RAID 0, RAID 1 i
RAID 10), NCQ, AHCI i Hot Plug

1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1), obstuga Key M typu 2230/2242/
2260/2280 modutu M.2 PCI Express do Gen4x4 (64 Gb/s)

(z Matisse) lub Gen3 x4 (32 Gb/s) (z Pinnacle Ridge oraz Picasso) *
1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2), obstuga Key M typu 2230/2242/
2260/2280/22110 modulu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu M.2 PCI
Express do Gen4 x4 (64 Gb/s)*

* Obstuga SSD NV Me, jako dyskéw rozruchowych
* Obstuga ASRock U.2 Kit
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Ztacze

+ 1xzlacze gtéwkowe TPM
+ 1xzlgcze gtdéwkowe SPI TPM
+ 1xdioda LED zasilania i ztacze gléwkowe glosnika
+ 1xzlacze gtéwkowe LED wentylatora AMD
* Upewnij sie, ze podlaczony kabel zasilajacy jest przeznaczony do
CPU, a nie do karty graficzne;.
* Zacze glowkowe LED wentylatora AMD obstuguje paski LED o
maksymalnym obcigzeniu 3A (36 W) i dtugosci do 2,5 m.
+ 1xzlgcze gtéwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36 W
+ 1x Adresowalne zlacze gtowkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
+ 1xzlgcze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
+ 1xzlacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Ztacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator
uktadu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
+ 4 x zlacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Ztacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
uktadu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA _
FAN3/WP i CHA_FAN4/WP moze automatycznie wykrywac, jesli
uzywany jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
+ 1x24 pinowe zlacze zasilania ATX (Zlgcze zasilania Hi-Density)
+ 1x8pinowe 12V zlgcze zasilania (Ztacze zasilania Hi-Density)
+ 1x4 pinowe 12V zlacze zasilania (Ztacze zasilania Hi-Density)
+ 1xzlacze audio na panelu przednim (15u pozlacane zlacze au-
dio)
+ 1xzlacze gtéwkowe wentylatora LED AMD
+ 1xzlacze Thunderbolt AIC (5-pinowe) (Obstuguje tylko karty
ASRock Thunderbolt AIC)
+ 2xzlgcza gtéwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0) (Obstu-
ga zabezpieczenia ESD)
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2 x porty gtéwkowe USB 3.2 Genl (Obstuga 4 portéw USB 3.2
Genl) (Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ 1xzlacze gtéwkowe USB 3.2 Genl typu C panelu czolowego
(obstuga zabezpieczenia ESD)

+ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z GUI

Funkcja
+ Obstuga “Plug and Play”

BIOS
+ Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1

+ Obstuga bezzworkowa

+ Obstuga SMBIOS 2.3

+ Wiele regulacji napigcia CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM,
VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1,8V,
VDDP

Monitor + Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna, obudowa,

sprzetu wentylatory obudowy/pompy wodnej

+ Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, obudowa,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

+ Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, CPU/
pompa wodna, obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej

+ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej

« Monitorowanie napigcia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8V,
VDDP

System + Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
operacyjny

Certyfikaty - FCC,CE
+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z

gotowoscig obstugi ErP/EuP)
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* Dla uzyskania szczegétowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg:

http://www.asrock.com

Nalezy pamigtal, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg

A ustawiert w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢ systemu lub
nawet powodowac uszkodzenie komp tow i urzgdzen systemu. Powinno to zosta¢ zrobione
na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetak-
towywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta”.

o W

Short Open

Zworka usuwania danych Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamieci CMOS . pamieci CMOS
(CLRCMOSI) 2-pinowa zworka Otwarcie: Domyélne
(sprawdz s.1, Nr 23)

CLRCMOSI umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamieci CMOS. Dane w pamieci
CMOS obejmujg informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date,
czas i parametry konfiguracji systemu. W celu usunigcia i zresetowania parametrow
systemu do ustawien domyslnych, wylacz komputer i odlacz przewdd zasilajacy, a
nastepnie uzyj nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRCMOSI. Nalezy
pamietad, aby po usunieciu danych z pamieci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli
wymagane jest usuniecie danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS,
przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢

system, a nastepnie wylaczy¢ go.
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14 Wbudowane ztacza gtéwkowe i inne zlacza

Whbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek
nad tymi ztgczami gléwkowymi i ztgczami. Umieszczanie zworek nad ztgczami glowkowymi i
zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie ptyty glownej.

Ztycze glowkowe na pan-
elu systemu

(9-pinowe PANELI)
(sprawdz s.1, Nr 18)

Do tego ztacza gtowkowego
mozna podlaczaé przycisk
zasilania, przycisk reset i

wskaznik stanu systemu

na obudowie, zgodnie z

HDLED- . . P
HDLED+ przydziatem pindw ponizej.

Przed podlaczeniem kabli
nalezy zapisa¢ pozycje pinow

plus i minus.

PWRBTN (Przycisk zasilania):
Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze
skonfigurowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk
resetowania, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci
wykonania

normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gldwnie sktada
sie z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci
dysku twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu panelu
przedniego obudowy, nalezy si¢ upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat przewodow
ipinéw.
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Dioda LED zasilania SPEAKER Podlacz to tego zlacza
izlacze glowkowe DUNIID ,\lAJy MY gtowkowego diode LED zasila-
glosnika sV | | nia obudowy i gtosnik obudowy
(7-pinowe SPK_PLED1) 5 8 8
(sprawdz s.1, Nr 19) f |
PLED+
PLED+
PLED-
ZYacza Serial ATA3 ~ A - Te osiem ztgczy SATA3
(SATA3_1_2: 2' 2' obstuguje kable danych SATA
sprawdz s.1, Nr 13) g =L = 5:) dla zewnetrznych urzadzen
(SATA3_3_4: < pamigci z szybkoscia transferu
sprawdz s.1, Nr 14) g g danych do 6,0 Gb/s.
(SATA3_5_6: 5 WL E
sprawdz s.1, Nr 15) © [ 9
(SATA3_7_8: 2 2
I AN

sprawdz s.1, Nr 16) » == v

o [ F ~

2 2

S (L L &

o =l =l o

ZYacze glowkowe
wentylatora LED AMD

To zlacze gtéwkowe jest

uzywane do podigczania ztacza

GND
(4-pinowe USB_5) USB;'WRM USB na radiatorze AMD SR3.
(sprawdz s.1, Nr 31)
ZYacza gtéwkowe USB 2.0 bs PuR Na tej ptycie gléwnej znajduja
o

(9-pinowe USB_1_2)
(sprawdz s.1, Nr 21)
(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 20)

si¢ dwa zlacza glowkowe. Kazde
ztacze gléwkowe USB 2.0 moze

obstugiwa¢é dwa porty.

Zgcza gléwkowe USB
3.2 Genl

(19-pinowe USB3_7_8)
(sprawdz s.1, Nr 10)
(19-pinowe USB3_9_10)
(sprawdz s.1, Nr 9)

Vbus

GND

GND

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

Na tej ptycie gtéwnej znajduja
sie dwa zlacza gtéwkowe. Kazde
zigcze gléwkowe USB 3.2 Genl

moze obstugiwa¢ dwa porty.
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ZYacze gtowkowe Genl Na tej ptycie gléwnej dostepne
USB 3.2 typu C panelu

jest jedno zlacze glowkowe

przedniego Genl USB 3.2 typu C panelu

(20-pinowe F_USB31_ przedniego. To ztacze gtowkowe

TC_1) jest uzywane do podlagczania

(sprawdz s.1, Nr 17) USB Type-C Cable modutu USB 3.2 Genl dla
dodatkowych portéw USB 3.2
Genl.

ZYacze gtéwkowe audio GND To ztacze gtéwkowe stuzy do

PRESENCE #
MIC_RET

panelu przedniego
(9-pinowe HD_AUDIOI)
(sprawdz s.1, Nr 30)

podlaczania urzadzen audio do
przedniego panelu audio.

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidlowo przewod
panelu na obudowie musi obstugiwac HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykona¢
instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w ztgczu glowkowym audio
panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podtgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podtgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podtgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podigczaé
dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywnié mikrofon przedni, przejdz do zakladki “FrontMic” w panelu Realtek Con-
trol i wyreguluj “Glosnosé nagrywania’.

ZYacza wentylatora pompy  ran_speep_conTroL 4 Taplyta gléwna udostepnia

. CHA_FAN_SPEED 3 .
wodnej obudowy FANVOLTAGE% 2 cztery 4-pinowe ztgcza obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/ e ! wentylatora chlodzenia wodnego.
WP) Jesli planowane jest podtaczenie
(sprawdz s.1, Nr 32) 3-pinowego wentylatora

GND
FAN_VOLTAGE

(4-pinowe CHA_FAN2/ F"”i’;i‘iEEDIONTROL nalezy je podtaczy¢ do pinéw 1-3.
WP)

(sprawdz s.1, Nr 26)
(4-pinowe CHA_FAN3/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 22)

chtodzenia wodnego obudowy,

12 34
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(4-pinowe CHA_FAN4/
WP)
(sprawdz s.1, Nr 12)

BwN e

AGE
_SPEED

GND

FAN_VOLT,

CHA_FAN
FAN_SPEED_CONTROL

ZYacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 3)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podtaczy¢ do pinow 1-3.

Ztacze wentylatora pompy
wodnej CPU

(4-pinowe CPU_FAN2/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 4)

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED-
FAN_VOLTAGE

GND

4
3
2
1

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe zltacze obudowy
wentylatora chlodzenia wodnego
CPU. Jesli planowane jest
podtaczenie 3-pinowego
wentylatora chlodzenia wodnego
CPU, nalezy je podlaczy¢ do

pinéw 1-3.

ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdz s.1, Nr 8)

Ta ptyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlacze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podiaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe zfacze zasilania ATX
12V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podigczy¢
je wzdtuz pinu 11 pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij sie, Ze
podlaczony kabel zasilajacy jest
przeznaczony do CPU, a nie do
karty graficznej. Nie podlaczaj
do tego zlacza kabla zasilajace-
go PCle.

X570 Extreme4
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ZYacze zasilania ATX 12V —1 Podlacz do tego zlacza zasilacz

(4-pinowe ATX12V2) %% ATX 12V.

(sprawdz s.1, Nr 2) *Wtyczka zasilacza pasuje do
tego zlacza tylko w jednym
kierunku.

ZYacze Thunderbolt AIC Podlacz dodatkowq karte

(5-pinowe TB1) Thunderbolt™ (AIC) do zlacza

(sprawdz s.1, Nr 28) Thunderbolt AIC przez kabel
GPIO.

* Nalezy zainstalowa¢ karte
Thunderbolt™ AIC w ztaczu
PCIE4 (gniazdo domyslne).

ZYacze gtowkowe LPC/
TPM

(17-pinowe TPMS1)
(sprawdz s.1, Nr 29)

To zlacze obstuguje system
Trusted Platform Module
(TPM), ktéry moze bezpiecznie

SMB_DATA_MAIN
LAD2

SMB_CLK_MAIN
LAD1
GND

S_PWRDWN #
SERIRQ #

GND
GND

przechowywac¢ klucze,

certyfikaty cyfrowe, hasta i dane.

%%

System TPM pomaga takze w

g % E % g :8( % g zwigkszeniu zabezpieczenia sieci,
toE ochronie cyfrowych danych
osobowych i zapewnieniu inte-
gralnosci platformy.
zfacze glowkowe SPI TPM SPI_DQ3 To ztacze obstuguje system
(13-pinowe SPI_TPM_J1) " ooy SPI Trusted Platform Module
(sprawdz s.1, Nr 11) SP'*R“;%S' (TPM), ktory moze bezpiecznie
[TVPRS b zechowywad klucze,
1 ° 8 8 8 8 8 S certyfikaty cyfrowe, hasta i dane.
| ngpM,cs» System TPM pomaga takze w
SP‘RS.“ESDT” zwiekszeniu zabezpieczenia sieci,
JSrLeso ochronie cyfrowych danych

osobowych i zapewnieniu inte-

gralnosci platformy.

140



X570 Extreme4

ZYycze gléwkowe LED

wentylatora AMD B R G 12V

(4-pinowe AMD_FAN_
LEDI)
(sprawdz s.1, Nr 7)

Z¥acze gtéwkowe LED wen-
tylatora AMD jest uzywane do
podlaczenia przedtuzacza LED
RGB, dostarczonego z radiato-
rem AMD. Potaczenie kablowe
umozliwia uzytkownikom wybér
sposrod roznych efektow swiatta
LED.

* Glowkowe zlacze wentylatora
LED AMD, jest zgodne ze
zwyklym ztgczem tasmowym
LED RGB.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac kabla LED wentylato-
ra w nieprawidtowym kierunku;
w przeciwnym razie kabel moze
zostac uszkodzony.

Z¥acze gtowkowe LED

RGB 12VG R B

(4-pinowe RGB_HEAD-
ER1)
(sprawdz s.1, Nr 25)

To ztacze gléwkowe RGB jest
uzywane do podlaczenia
przedtuzacza LED RGB, ktéry
umozliwia uzytkownikom wybér
sposrod roznych efektow swiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace
tego ztacza glowkowego nalezy
sprawdzi¢ na stronie 45.

Adresowalne zlacze

gtowkowe LED 1
(3-pinowe ADDR_LEDI) GND
DO_ADDR

(sprawdz s.1, Nr 24)

VouT

To ztacze gléwkowe LED jest
uzywane do podlaczenia
adresowalnego przedtuzacza
LED, ktéry umozliwia uzytkown-
ikom wybér sposréd réznych
efektow $wiatta LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac adresowalnego kabla
LED w nieprawidlowym kierun-
ku; w przeciwnym razie kabel
moze zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace
tego ztacza glowkowego nalezy
sprawdzi¢ na stronie 46.
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o ATXE IH
o 222~ F2] PCB

« AMD AM4 £=7 Ryzen ™ 2000 2 3000 AJ2] 2 Z 2 A4 2]<]
« Intersil C] A& PWM
o 100 AL S 7=

« AMD X570

. < A2 DDR4 W] 22| 7]

« DDR4 DIMM &% 4 7|

« AMD Ryzen A]2] 2 CPU(Matisse) = DDR4 4666+(0C)/
4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466(
0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & H] ECC, H]H| & |22
£ A Ad et X

« AMD Ryzen A]2]2 CPU(Pinnacle Ridge) = DDR4 3600+(0C)/
3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & B] ECC, B
8] o2& 2| d3 T} *

« AMD Ryzen A|2]Z CPU(Picasso) += DDR4 3466+ (OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 B] ECC, B]¥ & w =] & =]
A} x

* Ryzen Series CPU(Picasso) ©] Z-¢-, ECC += PRO CPU |41t %]
A3,
* 7} A B E A3PAIH ASRock SAto] Eofl ol vl wE] 2| 55
< 7}3 34 A1 L . (http://www.asrock.com/)
DR4 UDIMM EIEH Fabg 21908 25 o] A= 2 AA L
. lli%] ol 2] Z i 8-3F : 128GB
« DIMM &%l 15 ¢ Gold Contact A2}

AMD Ryzen A|2|= CPU (Matisse)

« PCI Express 4.0 x16 &% 2 /| (%< @ x16(PCIEL), ©| 3
@ x16(PCIEL) / x4 (PCIE4))*
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AMD Ryzen A|2|= CPU(Pinnacle Ridge)
« PCI Express 3.0 x16 =5 2 7l (9 @ x16(PCIE1), ©| %
@ x16(PCIE1) / x4 (PCIE4))*
AMD Ryzen A|2|= CPU (Picasso)
« PCI Express 3.0x16 % 2 7l ( &% @ x8 (PCIEL), o]
@ x8(PCIE1) / x4 (PCIE4))*
*NVMe SSD & -8l t]2 =3 2 A8 J}53les 2| Y
« PCI Express 4.0 x1 &5 4 7
« AMD Quad CrossFireX"™ ® CrossFireX™ 2]
« M2 (EZ]) 170, €bs] 2230 WiFi/BT 2& #¢1
« VGA PCle &5l 15 ¢ Gold Contact %2 (PCIE1)

4
=
e

« Ryzen Series APU ] £33 AMD Radeon™ Vega Series 7.2} *

* AA 2192 CPU of] w2} thE < 9l

o DirectX 12, Pixel Shader 5.0

o 712 Ffr vl 2el = 2GB ). H v 3 Wl R e = 16GB 7t
2] At

* F ] F-f vl 2] 2 16GB & AH-8-3Fedw 32GB o A]F] o 2e]

7} A== o] glofof grt.

« HDMI 2.0 214 ( ] 3| 4% 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz)

« Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 2 HBR (High Bit
Rate Audio)(HDMI 2.0 £ E *¥3}) 2] (HDMI &3+ 5uE 2
2)

« HDMI 2.0 °l|4] HDR( =

« HDMI2.0 £EE ©]-83 HDCP 2.2 2]

« HDMI 2.0 EEE 0]-§-3% 4K Ultra HD(UHD) A48 2|

« Microsoft PlayReady® 21

rlo

54 y9]) & AQIet,

18
18

2|2 o ZHZHEE o] g
ALC1220 2] 749
« =2|n]¢] Blu-ray &
o Al B3 A4
« Purity Sound™ 4 21
- AW g 2v] 2 AdE] -8 NE5532 ZE|n|d sl 227
(3eh 600 & A=A 24)
= A g4
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LAN

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
GigaLAN Intel® I211AT
Wake-On-LAN 2] <]

W7 /ESD B35 2|

A otiull 802.3az 2|4
PXE A4

eIt £ E (170 o A=l A=) )2 A

PS2 v~/ IR E T E 1)

HDMI ¥%E 1 7}

7} SPDIF &3 *E 1 7Y

USB 3.2 Gen2 E}3] A £ E 1 7l (10 Gb/s) (ESD 2.3 2]4)
USB 3.2 Gen2 3] C £.E 1 7} (10 Gb/s) (ESD .3 2| ¢])
USB3.2Genl £ E 6 7l (ESD B3 #|4)

*$-Ea} USB A2 USB3_56 F Eof| 4] 2|5},
* ACPI BA 3| A 7152 USB3_56 . Eol| 4] 2| Q52| ¢k41ch.

LED A2 RJ-45 LAN ¥ E 1 7} (ACT/LINK LED % SPEED LED)
HD 2] A . 5 257 / FoF /wlo]z~/2hel §1=] / A4

2517 ute] =

SATA3 6.0 Gb/s A E] 8 7|7} RAID(RAID 0, RAID 1 2 RAID
10), NCQ, AHCI ¥ 8t & 1.5 2|3},

Slo]s M.2 227 (M2_1) 1 71, Gend M 7] E}S]
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express 252 4 7744 24
(64Gb/s) (Matisse B ) = 4 7l (64Gb/s) 7} B+ Gen3
(Pinnacle Ridge ! Picasso &7 ) ©] 73-%- 4 7l (32Gby/s) 7}A] 2] <4 *
<E2} M2 3to]3] 1 7] (M2_2), M 7] B4
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s =5 2! Gen4
M.2 PCI Express 252 4 71| (64 Gb/s) 7HA] 24 *

*NVMe SSD & F-8 t]2 3 2 ALE- 71531 =5 2|4
* ASRock U.2 71 E 2]

X570 Extreme4

145



146

714

BIOS 7|=

« TPM &t 1 7Y

« SPITPM 3&lt] 1 7}

o AYLED ¥ ~3A 3v] 1 /)

« AMD ¥ LED &t] 1 7}

* AMD 3 LED &)t 9HF RGB LED ~E&}o]| e} 385},
* AMD 3 LED 3llt] = 3 of] -3} 3A(36W) 2 3 tl] Zo] 2.5M <]
LED 2~ E%]-& 2|13 r}.

« RGBLED 3t 1 7}

* A A ZH 12V/3A, 36W LED 2 E3] 291

o« T4 AH 7153 LED &l 17
* A4 2l 5V/3A, 15W LED ~E7] 2|4

o CPU M AJE 42 ) 170
*CPU & A Ef= & Ao Hrfl 1A(12W) &1 CPU 3-8 2|43
c}.

o CPU/${¥] 2z Al AVE] (438 ) 1) (20kE 3l S Ao] )

* CPU/ $1E] S 302 3 A=fo] Zth 2A(24W) &1 84] Fe]
< 2143 ).

o A7 $E = 9 A (4 )4 (2ntE AR S Ao
A ST FZ R A M o] Hlf 2424W) &1 4] Ze] 3
< 2143 ).

*3 3 =4 7 o] AH4- 52l A-§-, CPU_FAN2/WP, CHA _
FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP ¥} CHA_FAN4/WP
7} As o & A& ¢ 9lF LT,

o 24 ATX ALY A 1] (= AL A

o 83 12v A AGE 1] (EE A AJE)

o 40 12v AL AYE 1R (2EE A AdE)

o AR erle A 1 (15 1 FE 2H e AEE )

« AMD LED ¥ USB &lt] 1 7l

« Thunderbolt AIC 1] 1 7} (5 & )(ASRock Thunderbolt AIC

Fhe =k 24l
« USB2.03t] 27l (USB2.0 £E 4 71 2|41 ) (ESD B3 #¢])
« USB 3.2 Genl #|t] 2 7] (USB 3.2 Genl £ E 4 7| 2]4)

(ESD ®.3 2| ¢)
o AR 2 e}4] CUSB 3.2 Genl 3l|t] 1 7 (ESD B3 2|4 )

o GUI 2|44 A]-g-3}+= AMI UEFI 3313 BIOS

o “ERa A= EHel” A4l

o ACPI5.1 5 $o]= ¢ oWl E

. A9 =z A4

« SMBIOS 2.3 A4

« CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO,
PERM VDDCR_SOG, +1.8V, VDDP A4} v} 24
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re
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* ZFA gL Al 5 ] B

2= k2] . CPU, CPU/ $JE] =, AHA], A1 A] / 6] H= )
o 3 eb=olE] : CPU, CPU/ $1E] =, AHA], AL/ 16 2 3
o A2 3 (CPU =0l 93t A4 A S 25 324 ): CPU,
CPU/ 18] =, AL, AT/ 1] 2 =
o W oS S5 Aoy CPU, CPU/ $1E] S, ANAT, A4/ S1E
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Ak BUEE : +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_
SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1.8V, VDDP

« Microsoft® Windows® 10 64- H| E.

« FCC,CE
o ErP/EuP A}-$- 715 (ErP/EuP A4 715 HYAFF4=] Q)

ol taf A= GAl Ik EE ##SF4] AL : http://www.asrock.com
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Short Open
Clear CMOS ¥ w2} . Clear CMOS
(CLRCMOSI) oAl o) Rk
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(1 017,23 3% 3 238

A le=
=)

CLRCMOS1 & A}-8-3F¢] CMOS o] HA45 dlo]e] & 2|2 5= ols5r vl . CMOS ol A
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4 22C6IH L HAE
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! gl Aol eS d4s] A
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&+ dalel.
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A A% syl 2] vl AT BE B H A A s 2
& A9 2l MES Fel AHEE AR
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41 LED & 27 & SPEAKER AHA Al LED 9} A 217
(7 %1 SPK_PLEDI) oo | Z o] Ftfoll ARSI S
@ slo]A], 19 35 ) el
o[o
] li[e](e][e)
PLEID+
PLED+
PLED-

AJEled ATA3 719E o~ F A 0] 8 79] SATA3 A E =
(SATA3_1_2: Dy L o v 6.0 Gb/s Hlo]e] A4 4=
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USB 3.2 Genl 3T vous o] nrj B so| = &t F A7}
(19 31 USB3_7_8) I gt <5 e}, ZF USB 3.2 Genl 3
A AOIA] 10 G5 F2)  aefoldfmmsn T XE T NS LD 59
(19 71 USB3_9_10) ‘::::::Ss;r: oo ).
AR, 9 M B2 H2)  wasno Q0L e

IntA_PA_D+ Dummy



X570 Extreme4

a7 sid ekl CUSB 3.2 o] nhH. ol = A 9 e}g)
Genl ¥t CUSB 3.2 Genl #t] 1 717} )

(20 3 F_USB31_TC_1) 2z} o] Flt]= 27} USB 3.2
(slelA], 17 4 &5 3k Genl £.E4 USB32Genl L&
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(@ sflolx), 308 35 2 ) w3 3 CPU e st

A% 3 130 AAFAA L

1.2 3 4

(4 7 CPU_FAN2/WP) A O CPU A AE 7} gl = o] ol
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(8 7 ATX12V1) oo <l A7} g E o] 9l
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k. TPM Al 28> W E9) =
Hek-g Zystela , A | A9S
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1 1EC&IC

ASRock X570 Extreme4 ¥ P —R—REBEWEFW72EH0 NS5 VET,
ASRock DS —BE Uz ifsa B E O FTEiESNTHEE T, Eh/zEe
MAMEZ R A DD, BN 3T+ —< VAL E T,

Y H—R—RDflHkE BIOS V7 MUz TIEHEHESNZ T DB Z728, CDX=27 )LD

Q ARG TR NCETTZEDHVET, CONZ 2T IVDNFICEBDS I EHIC
1, B &N /2N =23 24%, F575< ASRock DUz 7HA FSAFTCEZLSICHEDE
9, CONY—R—RICBIT B E M) N — M B aricid, SHEFHDETIVICD
WTDFAME R, Y+t DTx 7HA FTBHESIEE Y ASRock DU 7Y FCIE, IRAT
D VGA 71— FHBLT CPU h—F—EE THICHNF T, ASRock UV 7H1 k
http://www.asrock.com.

11 I\ Tr—JDRAE

« ASRock X570 Extreme4 X' —HR—F (ATX 74+ —LT 77 %)
« ASRock X570 Extreme4 71y 74 Y AN—)VHA R

« ASRock X570 Extreme4 " R—bk CD

o 4x YUT)VATA (SATA) T—27—7)V (7> aY)
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1.2 18k

TS5k 7+—
N

CPU

FyTEyh

*EY

sk A0 bk

ATX TH—LT 77 2%
2 F > ADa,3—HL pCB

AMD AM4 V777 k Ryzen ™ 2000 35K T 3000 21 —X
Jat Y —IcHs

Intersil 7 2’%)L PWM

10 BT = — G

AMD X570

T a7 IVF x> 3 )L DDR4 AE ) BEHE

4x DDR4 DIMM A1 b

AMD Ryzen >V —R CPU (Matisse) l&., DDR4 4400+(OC)/
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KISUE S *
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HHGLETD,

* FENCDOWTIE, ASRock T 7Y A D AEY —HR—h &%
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LTLIEE W,

VAT LAY DR KR 128GB

« DIMM A1 MC 15 pI—)V RV 27 bR
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A

F—=74F
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x4 (PCIE4) TT a7 V) *
*FlBh T ¢ 227 £ LT NVMe SSD I his
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« AMD Quad CrossFireX ™ #3 XU CrossFireX™ IZ R
o 1xM2 VY7 vk (F—E), A7 2230 WiFi/BT £ 2—)UIC
RIS
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HEAEVIZ 16GB FTHISLET,
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THEEZ 2= ETY)
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FHISLETS,
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o 1x 7 RLY IV LED Ny X—
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7 7 R EIED
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Tt == —F—ITELE T,
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BIOS 14&E

N—Foz
TEZSZ—

BIOS FEDFEE. 7> %4 KA —N\—2o 1w 772/ 0 —Di, th— R/ N—7 1 DA —/3—

« 2xUSB3.2Genl \w&— (4 DD USB 3.2 Genl R— MR
(FEZNE (ESD) HFEITHE)
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IXR=T Y=Y HR—]
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gL CPU, CPU/ U —R—IKV T, Vv — ]
TA— A=K T T 7
T 7R IAA—R: CPU, CPU/ Ut —R— RV T Tvy—/
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. FCC. CE
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1.3 JVvVIN—ERTE
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WEoTWBE, Dvs—iE T a—h T, Jv3—FruTHBEINHE->TY
BOEAICE, Dy —E T —7 ] T9,
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A
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BT NIV T A NE S =N Ko TR EZ S EDBVE T, Hilfl/ SFIVEZ2—Iid,

FICE PR, Uty MR, @i LED, /N—FRZ14 7727 E7¢ LED, A'—71—
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A
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IntA_PB_SSRX+

GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

Ay X—DEHFENTOET,
% USB 3.2 Genl "\ & —I{Z,
2 DDR—hetR—FC&EE
‘é‘o
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JayhSxIVEALT C ZORYP—R—FEIZIX, 1 DD
USB 3.2 Genl "\ &— Ty IV R AT CUSB 3.2

(20 ¥ F_USB31_TC_1) Genl \yHX—MHH% 9, TOD
(p.1. No. 17 &) A Z—(&, JBANUSB 3.2 Genl

FE—FHIC USB 3.2 Genl
USB Type-C Cable Va2V EHRT BT

fEHENET,

A=A VAS VI s e OND o cEs ZONYR—iF, Ty bt —
Ay R — ‘MIQTE)TULRET T4 AN F—T 4 F TN
(9 ¥~ HD_AUDIOL) oI o A A7kt BT dDEDT

1‘ Iolo )
(p.1. No. 30 Z/) M ourz.L ED
J_SENSE
OUT2_R
MIC2_R
MIC2_L

HET B 728ICiE, > v —>DINZIVT ALY =D HDA Y R—F LTV BT EHVRETT,
BENDRTLEZRD(T1F21Cld, SrEDY= 2 TNBRCS v+ —>DY=2T7 )LD
FERICHE ST IEE W,

2. AC'97 3 =74 AN EMEIT B 5 EICIE RDRT v 7T, Hilti N )bd—71 3
NV Z—ICIRO T 7EE 0,
A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L IC##c LE T,
B. Audio_R (RIN) % OUT2_R IC, Audio_L (LIN) Z OUT2_L Ic##LE T,
C. 77—X (GND) % 7"—X (GND) Ic##: LE T,
D. MIC_RET & OUT_RET (&, HD 4 —7¢ A/N%IVEHTY, AC'97 —T1r 473+
IVTIE NS Z ki 9 B BiddH D E .
E. 782 FA7HGFNC T BIClE, Realtek T N1T—)L7 %)L D [FrontMic] X 7T,

[ERE S AL TIEE 0,

Q L NATH T4 =282 =T vy e 2 TP R—FLTOETH, IELH

CHA_FAN_SPEED Uy KAHIS v — A R R

=V F—R—RY FAN_SPEED_CONTROL 4 ZORYP—R—RICIT4DOD 4
o S, 3
7 77”/:(17& FAN_VOLTAGE% 2
D OHICEHENTOES, 3EY

GND

(4 ¥ CHA_FAN1/

WP) D —IKGH T 7 7 54
(p.1. No.32 ) THLEITE ¥ 13 IR L
GND T< figlﬂo
(4 ¥ CHA_FAN2/ FA?;:&L::EG;
WP) FAN_SPEED_CONTROL

(p.1. No. 26 ZI})

(4 ¥ CHA_FAN3/
WpP)

(p.1. No. 22 &)

12 34
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(4 ¥ CHA_FAN4/
WP)
(p.1. No. 12 ZR)

BwN e

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

CPU 77>V aAXRTR
(4 ¥ CPU_FAN1)
(p.1. No. 3 B&)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

ZOYP—R—NRid4 ¥ CPU
Try FFET 7)) AR AN
EFINTVEY, 3EVD
CPU 77 7etikid 2581
B3I LTI E LY,

CPU A —A—RV T
7Y AXRT R

(4 ¥ CPU_FAN2/
WP)

(p.1. No. 4 Zi8)

FAN_SPEED_CONTROL

4

FAN_SPEED- 3
FAN_VOLTAGE 2
GND 1

ZOXYP—R—RiZ 4 E2kmpH]
CPU 77> axl 2z fiEn
TWVETY, 3E2D CPU KA
HT 7> i 25 A,
Y 13 IcHR LT T2 &0,

ATX BRIaAXT X
(24 ¥~ ATXPWR1)
(p.1. No. 8 )

COXRYP—R—Fld 24 LV
ATX BRI X7 ZHEfFENT
WET, 20 2D ATX Eili%
T 3IiE. € 1& 131
BOETHERLTITIZEY,

ATX 12V &ERax T %
(8 ¥ ATX12V1)
(p.1. No. 1 &)

ZORP—R—RliF s &V
ATX12V BT 7 Z Vi &
NTVET, 42D ATX E
T 2. B s
ICEDETERLTIIZE W,
O BRI NT VAR
r—=IhN T5T 4w I AN—
FHTWE%&L. CPUHITH BT
LZMEFERUTLIZEW, PCle
BRI —T I EIOaARTZ—
ISR LRV TRIEE W,
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ATX 12V &EJRax T %
(4 ¥ ATX12V2)
(p.1, No.2 )

U

ATX 12V BIFZ DI RT R
PR LU TLIZE W,
~HBIRMHE T T Vi oaxy
R 1 AL LA T &
WTEEY A,

Thunderbolt AIC 1377
i

(5 ¥~ TBL)

(p.1. No. 28 I

GPIO r =77 {li>T,
Thunderbolt ™ 77 R > /1— R
(AIC) 7% Thunderbolt AIC
R Z—ITHRELTLIEE W,
*PCIE4 (T 74V AT ) 1T
Thunderbolt ™ AIC 77— F7ZHD

I TLIEE L,
LPC/TPM "\ Z— ZOARTRENTAT VR
(17 ¥/ TPMS1) < TN T A —LEY 2V

(p.1, No. 29 ZR)

%

GND

PCICLK
FRAME
PCIRST #
LAD3

SMB_DATA_MAIN

LAD2
LAD1
GND
SERIRQ #

SMB_CLK_MAIN
GND

S_PWRDWN #

+3V
LADO

+3VSB
GND

(TPM) ¥V AT L7 R—h U i,
T VR)VEEE, ISAT— R,
TR RRIAMET BT ED
TEEJ, TPM VATLIEE .
Iy NT—=0tF ) 71758,
TVR)VAHHEZREL, TT
F7F —LO5ER M2 RFELE
ER

SPI TPM "\ X —
(13 ¥/ SPL_TPM_]J1)
(p.1. No. 11 &)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
|TﬁM7WRQ

O[O]O

ZDOaARY 2% SPI M AT K-
PAZAA VA SINE STl
(TPM) ¥ AT LITHHIST B DT,
BTV RVEEIHE ST — R,
T =R RRIETEET,
TPM Y AT LIEE T, Ry bT—7
YFaV T @D, TIRV
AEHEZ L, Ty R4 —L
DEEMERFELE T,




X570 Extreme4

AMD 7 7Y LED N\ X —
(4 ¥ AMD_FAN_
LEDI)
(p.1. No.7 BH)

B R G 12v

AMD 77>/ LED N\ X—7%{ifi
LT AMD b—F> o 2icfi g
LTW% RGB LED #EE T —7)1
ERERLES, —7 )V
TN, I—PF—FTFTE R
LED T4 71 27 §h 5 7a 8N T
EEX

*AMD 7 7Y LED "\ X —&
LF25—RGBLED AhT714 7
WG LE T,

3% . 772 LED r—7Uid
B> T2 IO PRI R0WT
&, BlES T 5
5 —7)IVHHHT BT eh
HET,

RGB LED "\ &—
(4 £ RGB_HEADERI1)
(p.1, No. 25 )

12V G R B

T RGB ™\ Z—|3 RGB LED
MR —T )V ORI SN,
KD I =3 EFTER
LED GFSh RN BEIRT 5 L
MWTEXT,

155 : RGB LED 7r—7 L1
ST MICIND HFR 0T
&, &S T 1+
3L —7)VhHT B eh
HET,

* TONY A—ICBET B RE/ITE R
IZDWVTI, 45 R—YETHIH
LIEEW,

7 RV LED v

R—

(3 ¥~ ADDR_LEDI)
(p.1. No. 24 &)

1
GND
DO_ADDR

vouT

Oy Z—72 LT,

7 RLY 7))V LED &EE—7)V
EEFTNL, 2—Y—d, ¥ F
EE/R LED A T4V TR
HEFEIRTEET,

3% : 7RFLY IV LED r—7
JVEIGE S T2 /7 IO 5 7%
WTL I, BT/ it
OfHFB e, r—T IV T %
TEHhBHLET,

* TN B—ICBT BEEE TR
IZDWTIE, 46 X—V B THIY
LIEEW,
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Seke
1 &g
AN T4 X570 Extremed “EHT » 3K R 60— B4 T B b 22 P PR
TSR . TR & T R AP RS L RS AR o

HIFERAER BIOS FLAFFTREE R » ML » 3489 A B T RE A BEAT 2 » AR A1 T8
Hl o MIRA NS EEIERL M ATHIRRAFGEATIEF UG _E » Bl TP A INH T8 A -
UPRIETFE G ERAARAIEEN S G VRN TIPS LIE A TR S 1958 - 1
AT LITEE AU L HFI AT VGA 7 CPU S5HF2I% - 5

http://www.asrock.com °

11 8%F

o 82 X570 Extreme4 £ (ATX #FERT)
o HEE X570 Extremed [JHZEETER

o EE X570 Extremed RV

o 4x BT ATA (SATA) HiEL: (G£19)

o 3xURZZ (fit M2 A (ENE)

o 2x WERPAE (ff M2 FEEEMA) (GENS)



X570 Extreme4

1.2 %

TE o ATX HIRERST
o 2 B SR LR

CPU « FHF AMD AM4 Socket Ryzen ™ 2000 1 3000 A4 FEE
« Intersil ¥{F PWM
. 10 HJFRRHIZ T

oy =- 4 « AMD X570

7k « AW5Ei8 DDR4 NTFERIA

« 4xDDR4 DIMM f&

« AMD Ryzen 2%/ CPU (Matisse) 37:f DDR4 4666+(0C)/
4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466(
0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC [ JE ECC» JEEIFHNTE *

« AMD Ryzen $2%!] CPU (Pinnacle Ridge) 7% DDR4 3600+(OC)/
3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC J23E ECC* JEL%
HIATE *

« AMD Ryzen %] CPU (Picasso) 32 f DDR4 3466+ (OC)/3200
(0C)/2933/2667/2400/2133 J2JE ECC* JERIHNTT *

* XFF Ryzen 5251 CPU (Picasso) * {X PRO CPU 3 £ ECC°
*1E SR EE GG _ERY Memory Support List (NTE S £75132) THE
1F[F o (http://www.asrock.com/)
“ 1% %% 5 25 T1 [ fi% DDR4 UDIMM F K7 HFHIZS -
. ZFRRGNERASE 128GB
« DIMM i 150 Sl

it AMD Ryzen %% CPU (Matisse)
«+ 2x PCI Express 4.0 x16 f ( # - x16 (PCIE1) : ¥ - x16 (PCIE1) /
x4 (PCIE4)) *
AMD Ryzen %% CPU (Pinnacle Ridge)
« 2x PCI Express 3.0 x16 & ( & - x16 (PCIE1) s ¥ - x16 (PCIE1) /
x4 (PCIE4)) *
AMD Ryzen %3l CPU (Picasso)
« 2x PCI Express 3.0 x16 f& ( 5 - x8 (PCIE1) s X - x8 (PCIE1) / x4
(PCIE4)) *
* 37HE NVMe $SD FATEEEN L
+ 3 x PCI Express 4.0 x1 f
« ¥ AMD Quad CrossFireX™ [l CrossFireX™
« 1xM.2 Socket (Key E) > 327357 2230 WiFi/BT &3
« VGA PCle {8 (PCIEL) 7 151 $xfifli
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B

LAN

Ryzen ;%51 APU FIJEERL AMD Radeon™ Vega 2 51EIFE *

* SRS HFAIRERT CPU ALk

DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
BOALZANTFE 2GB > B KL ZRTFIA 16GB ©

* B R NTT 16GB TR EZCHE 32GB RGNTF °

£ HDMI 2.0 > 60Hz I A3 HFZRIE 4K x 2K (4096x2160)
JEIT HDMI 2.0 Ui (FFEEFREH) HDMI B/nes) SFF Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC F1 HBR (=178 Z45 5 41
JEIT HDMI 2.0 SZF HDR (FEh8SYEHE)

Bid HDMI 2.0 %5745 HDCP 2.2

SEIT HDMI 2.0 S 32 FF 4K #8151 (UHD) i

% F Microsoft PlayReady®

BEAHNERIINEER 7.1 CH miF &4 (Realtek ALC1220 F 4l
EriATES)
YL Blu-ray &I
B RGITS
¥ Purity Sound™ 4
- TR B0 NE5532 fEdb BN RO ES (i
& 600 Ohm E-Hl)
REZIECNEETIN
- Direct Drive ( EL#ZIXZ)) FiAK
- PCB [
- SR i IR BE T
- TR 1 AEEEER 5 PCB 2
-15u EEEHED
4 DTS EHE

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
GigaLAN Intel® 1211AT

% £F Wake-On-LAN ([_-Mafig )
S FFEEFE /ESD (R4

FEFRBER LRI 802.3az

% FF PXE



X570 Extreme4

[RE#R I/0

T

#0

u:

kb

o 2x REIHA (7F VO milFE
o 1xPS/2 b7 / AR
« 1xHDMI i

o 1x ¥4 SPDIF &itHim
« 1xUSB3.2Gen2 A FEHUIHIT (10 Gb/s) (3745 ESD 1£1)

« 1xUSB 3.2 Gen2 C HUBHIT (10 Gb/s) (34F ESD 12£4)

« 6xUSB 3.2 Genl Ui ( 3 £F ESD {#1F7)
* USB3_56 ¥t 1S F7 847 USB HJf »
* TE USB3_56 Uifi _FAS7F ACPT MEBET)BE

« 1xRJ-45 LAN Ji[] 7 LED (ACT/LINK LED F[1 SPEED LED)
o EVEESIETL SRR /TR RE  SBEEA / BT /
Z

« 8xSATA3 6.0 Gb/s ##2[1> 3£ RAID (RAID 0~RAID 1 f]
RAID 10) NCQ ~AHCI FlI# i

« 1xHype M.2 Socket (M2_1) > 32 M Key 7
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express T (5t Gendx4
(64 Gb/s)) (Matisse) B Gen3 x4 (32 Gb/s) (Pinnacle Ridge pill
Picasso) *

o 1xHyper M.2 #2[1 (M2_2)» 2§55 M Key F !
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s A M.2
PCI Express ff (55 Gen4 x4 (64 Gb/s)) *

* 37 FE NVMe $SD FTEEE1 %L
* Slzj:tﬂaé'i&z U2 E{/_—F

o 1xTPM il

« 1xSPI'TPM

o 1 x HJF LED FI#775 2320

« 1x AMD X5 LED ##
* AMD X LED #3755 38 RGB LED AT %%
* AMD XUJF LED 2 =2 £ K AECH 3A 36W) ~ KK 2.5
KB LED 474 °

« 1xRGBLED #:k
R FEEGE 12V/3A, 36W LED X15%

o 1x AJS4E LED #20
* LR 5V/3A, 15W LED AT 5%

« 1xCPU XGEH (4 £t)
* CPU XIS FE RS 1A (12W) THER CPU MU
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o 1xCPU/ KEENREED (4 £1) GREEXFmE L)

* CPU/ KR RS B 2A (24W) THZRHKG XU ©

o 4xHUFE I KFERGHED (4 51) CETREXUR S T2E5])
B / KZE RS RRR 24 (24W) THERHDZKIE KU ©
* CPU_FAN2/WP ~ CHA_FAN1/WP > CHA_FAN2/WP ~ CHA_
FAN3/WP 1 CHA_FAN4/WP FILLE BN 3 £HRHEK 4 £
FEGAERE

o 1x24 % ATX HIFED (R HRIRRED)

o 1x 8%t 12V FIFEC (R RFRE)

o Ix4%t12v BIFEC (FREERFRE)

o 1x ATERESREEC (150 & EE )

« 1x AMD LED JX\/53 USB #H

« 1x Thunderbolt AIC #£[1 (5 1) ({37#¥F Thunderbolt AIC )
« 2x USB 2.0 £ (37F 4 4> USB 2.0 Uil » 374F ESD {£1F)

« 2xUSB 3.2 Genl £l (37F 4 4~ USB 3.2 Genl Uiil1 » 37§ ESD

#4)
« 1 x AT Type C USB 3.2 Genl $[# ( 374F ESD 1#1)

BIOS T + AMI UEFI Legal BIOS * 37 #F GUI
P o S CBIERIA
« ACPI 5.1 FRAMHEELF
o ZFFRBEZ (jumperfree)
« 3 Ff SMBIOS 2.3
« CPU~CPU VDDCR_SOC~DRAM *VPPM PREM VDD_
CLDO ~PERM VDDCR_SOC ~ +1.8V ~ VDDP HJE% W%
(Voltage Multi-adjustment)

BB o MRFERGN : CPU~ CPU/ 7KZE ~ HILFE ~ WLFE / KR
o NXURFEHETT : CPU~ CPU/ KR~ HILFE ~HILFE 1 KR
. FRENE (IRYE CcPU R EH AN FENREE) : CPU~
CPU/ IKF~ L8 ~ HLAE / KR XU
o JXURZE R EE ] : CPU ~ CPU/ JKZE ~ HLFR ~ LA / K XU
o HEWPE: +12V~+5V~ +3.3V~ CPU Vcore~ CPU VDDCR_
SOC~DRAM * VPPM ~PREM VDDCR_SOC * +1.8V ~VDDP

BIERS « Microsoft® Windows® 10 64-bit
INIE . FCC~CE

« ErP/EuP SF5F (FFE3ZHF ErP/EuP HYHTR)
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G RTEA R TE T EA TR ¢ http://www.asrock.com

Zﬁ& TOARBWEITE i Pl » E145 8% BIOS 188 A “EIREITA” A= 7
LA - B2 MBI RN BEI TR BT - PTL
TLEEE RS FIR - 2l 8 T A AT BT 10

k3L
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1.3 Bt&iRE
R AN Bk - REPEEB SR LEE A BT > DR “REERT o ANSRIXSEEHH]
EREEANE B TTRE” -

- @

Short Open
1EkR CMOS Bk Pz EPR CcMOs
(CLRCMOS1) FFig - Bk

ik 4
(W& 150823 1) 2 5Bk

CLRCMOSI M VFEIEERR CMOS HRHHE - CMOS HIEIEEIERFIL EEE
ARG~ HE - B EARAIS E S BERIEE RESHONBOALE - 1555
THEL ST sRIR AT Sk » SRS FAPRER BT 2 CLRCMOST ERIETI 3 £ (e
TEIERR CMOS JGHL T BREGE - 21 EFEAENIFER BIOS HHTIG1ER: CMOS » Ml
IMSEIEERGE > FHAERIAERHUTIER CMOS #YF -



1.4 tRERRIFIEO

X570 Extreme4

WRELBFIEE TR B o RGBT EE R X LTI ] L o Dk ERLEE X L
A C_EFF 25 EGER ANERTET ©

SRR FERA
(9 ¥ PANEL1)
(1T F18 1)

T IR ETRE A - FHLAE
IR ~ EE AR
ORI AT IR B AR

TEEBASIRNEIL T IEfE
il

HDLED-
HDLED+

PWRBTN (FiF#4)
EREEY RGBT LA IR o P LU B IR KR e 77 o
RESET (EE#4) -

EREIYLFERTE_LHIE B o AR TEATTIEH BT B B A
ETEITEL

PLED (FRZtHE LED) -
FEFIYLFERTETN HIEIFIAT AT o RGEHRIEFRIERT » I LED FEHE o RAAIE S1/53
PERRILZSHT » S LED [N o 2 ER0TE S4 BERRIXZS B KA (S5) i - i LED A8 K -

HDLED (FE#1;%3) LED) :
YL FERTET LHIBERTE) LED F57mAT © BEALIE 7E BN B G A KA 1 LED FEE »

AT THRIE G T B TSR IR = H A iR ] ~ BB ]~ AR
LED ~ {415 5) LED 67T~ P17 55 <% o WL AB R ET I S E BEZ LA » W (R E L 77
AL FIE 8 77 P LE REPLA
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FIR LED M7 a2
(7 % SPK_PLED1)
(M 1T H 19 1)

DU

v |

SPEAKER
DUMMY
MMY|

olo

QIO|O

PLED+

PLED+
PLED-

ERHLFER IR LED FINL A~
FRERE ISR -

FAT ATA3 $2[ o FE - X\ SATA3 IS H R
(SATA3_1_2: D L o 6.0 Gb/s B & T HAS S
NE1T H134) L [Lx 17 1 SATA $RE -
(SATA3_3_4: < A
W 1T H14 D) 2 L 2
(SATA3_5_6" & & &S
TE1TF 15 1) el o
(SATAS 7.8 2 L 2
W15 16 1) & WL LS

=M
AMD LED /5 USB £ . IR T %42 AMD SR3 #
i o AR A USB #2001 -
(4 1 USB_5) USB;-\/\/RPJr

(B 1T 5311

USB 2.0
(9 #F USB_1_2)
(LB 1T 211
(9 7 USB_3_4)
(B 1T 520 1)

MW 2 e A
USB 2.0 BRI ] LIS £
[:] o

USB 3.2 Genl #f#
(19 %Jr USB3 7.8)
(ILE 1T 510 1)
(19 fﬁ USB3_9_10)

(1T 9 1)

Vbus.

Vbus IntA_PB_SSRX-

IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+

IntA_PB_SSRX+
GND

GND IntA_PB_SSTX-

IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+

IntA_PB_SSTX+
GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

IntA_PB_D+
Dummy

PR A 2 -
USB 3.2 Genl $I o] LIS 579
AN

(S



ATHRZEA C USB 3.2
Gen1 2
(20%t F_USB31_TC_1)
(1T 17 1)

USB Type-C Cable

UEER FE— AR C

USB 3.2 Genl #1281

FiE4 USB 3.2 Genl 13 DGR
156 USB 3.2 Gen1 S

FTTHI A A P A
(9 4t HD_AUDIOI1)
(E 17105 30 1)

GND
PRESENCE #
MIC_RET

‘ OUT_RET

IO |O

1 o] (6] (o}
[ Toura_L
J_SENSE

our2_R
MIC2_R
MiCc2_L

BEBRA TS s & E e 2
AT E AR ©

1. [EE B FFI LI (EY AT LHIEREL AT HDA A BEIEH TIF » 15 %R
NIHIFR R AETF 15 275t

2. HIRELEH AC” 97 EHIEINT » G I T IRIFE.

A. ¥ Mic_IN (MIC) £ #F] MIC2_L >
B. /% Audio_R (RIN) ZF#F] OUT2_R* #% Audio_L (LIN) 1£##] OUT2_L
C. T (GND) i EEZ#H Y (GND) »
D. MIC_RET f{l OUT_RET H T &8 BT ° BATFEFIXT AC’ 97 B MBI FERE

Ef°

ZHEE T AT -

E. ZIEHRTZ 7 2 15 F5 2] Realtek FEHE/#R_LAT “FrontMic” (FTZ M) ATTF » 1HEE

“Recording Volume” (& &) °

AR MmO
(4 ¥ CHA_FAN1/WP)
(LE 1T 321

4%t CHA_FAN2/WP)
1T 526 1)
4% CHA_FAN3/WP)

(
(
(
(170 F221)

oW s

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

PL AR 4 4 4 #HokiG LA
RUmHz o WSS TRIER: 3
LR KSR BT
i 130

X570 Extreme4
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(4%t CHA_FAN4/WP)
(MEFE1TT 121

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

CPU MmO
(4 %t CPU_FAN1)
(BT H3D)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

LR 4 4 CcPU MU (B
FAR) B REITEE R
35t CPU WUR » IS E B S5
il 1-3

CPU KX mHE
(4 1 CPU_FAN2/WP)
(ME1T BEaD)

FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

UL MR 4 KSR
IR IEFTEER: 3 51 CPU Kig
K B 1-3

ATX HJFHO
(24 5+ ATXPWR1)
(1T H 8 1)

UL MR At 24 $1 ATX HIFEE
Mo ZFH 20 51 ATX HJH > 15
YRR 1 DB 13 FREEE -

ATX 12V HLJF#EE
(8 #F ATX12V1)
(ME1THE 1)

178

PEEMFR 8 £ ATX 12V HUJE
e B 4 51 ATX B>
TEUTETRA 1 FOEHIA 5 HEEE -
*EE ERRERNRIFELA
F CPU, MAEER+F. TEHK
PCle HLIREIHHEE LLiZO,



ATX 12V HLJF#EC
(4 1 ATX12V2)
(ME1TEH 24

U

S ATX 12V HJFEES
[Te

* FE L U RE A — P TT A A
gz mp

Thunderbolt AIC [
(5- ¥t TB1)
(ILEE 171528 1Y)

H I GPIO £4%
Thunderbolt "# & (AIC) iE
% Thunderbolt AIC £

* PRI H AR ZSEE PCIE4 (Bh
INIEI) o

LPC/TPM #H
(17 1 TPMS1)
(B 1T 529 1)

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

GND

LAD2

LAD1

GND
S_PWRDWN #
SERIRQ #
GND

%

BRI S HF Trusted Platform
Module (FEF&EH/HLRE TPM)
AL » ] L% TR 5 ~ B
FAED ~ R - TPM R
GEth ] LI BB AL 22 4 1R
FRF BRI TEETE R

SPI TPM 42
(13 F SPI_TPM_J1)
(LE1T-HE 1A

S2rgag 3o
=
SzesTs 36
a - v
g
SPI_DQ3
+3.3V
Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#
| TPM_PIRQ
OlO]O]OJO]OJO
[l (e][e][e][e](e][e]
|
I SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

I FE 5755 SPI Trusted Platform
Module ({FEFHEIER  TPM)
SRYE > AT LA MR R B ~
FAET ~ DA - TPM 2
Grth AT IR B R4 42 2 0 {7
THE S AR AT -
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AMD A5 LED £
(4t AMD_FAN_
LEDI1)
(BT HE 74

B R G 12v

AMD X\ LED $ZHIH TE8E
AMD HAER ) RGB LED
TEHEL o EEERSATLIAE P
PEIEAEIRY LED ST YRR

* AMD M5 LED #2141 8
RGB LED #J% °

iEE: KB LED &REHRMEY
MWEIR, B, LHSIRT,

RGB LED #/#
(4 %+ RGB_HEADER1)
(1T 25 1)

12VvG R B

. RGB ¥ T 1% % RGB LED
JERER > AL PR RN
LED JT 85

i£E: RGBLED &% A m1Y]
MR, T, ZHESIRIT,

* 1B SE L 45 TR
S

A4k LED #2201
(3 4 ADDR_LEDI1)
(1T 524 1)

1
GND
DO_ADDR

vouT

IR T BE R Tk LED 4E
K2 Al A PR EEARFEIR LED
KIS

R DIMERINAERE
ASE LED &, EMEHRIFL
£

*ESE G 46 T 1 R HIIT)
I



X570 Extreme4

BT 15 B mis 4T HR R

BARPER N THRAE R RGP EL B S)/T 11364-2006 THLF-
(BEF MIF R PERIN R ER Y BFE R M TA R - #E LA T & 185
P E BN EEE EYREOT R NEUK £ YN ECZE AR M PR Al Y8k
NG~ W=l SR ERHARR o K FSRALTE o SR AR 2 ERI R B
TERLE—Z R o B—FRZ TR 2 M ME AR o It i e
MR BEREAR 10 4 -

10

FEREVRBTRZNBRR SR

H T R SR A YR EOTRR AR RE & - B S IRLIT R
BBt -

EM&I—%W ﬁ%%bﬁﬁﬁ:?

T (Pb) %@ (Cd) | K (Hg)| /<% (Cr(VD) B IEEAA (PBB) %R Kk (PBDE
ENTIEERS
raas | < | 9| © ° ° °
INERAE FiE
mapett | X | © | O © © ©

O: FHNAH A EVRTE LI EATE Y TR ) & E97E SJ/T 11363-2006 FR4ERLE
HIRREERLLT -

X: RTEHFEEY R E DL TR R & R S)/T 11363-2006 FrifE
FUERIBR R » PZER TR &R 54 2002/95/EC HUHITE -

otk P AT R MR AR IR - SRIETE— M E R R T -
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1 &7

RIS X570 Extremes AT A £ ISR ELT - B —EHHE
PRI FRE R o A IR TS RS 52 2 & B R
SESE

Q HIRE IR R BIOS BLAE ATRE BT + FTLIAE XA UG T » KB T304 o A1
EXEBEMER ] A TRIFER IR » TAINEH] » E TR LR
TARFHTF AT HE » 75 L E NIRRT I AR B B R FE R IR I FF E Bl o At AT LITEE A
HFRFTHT VGA KK CPU STHHEH o #HEEHIL hitp://www.asrock.com.

11 BERS

o FEHE X570 Extremed FHEHT (ATX R~F)
o IEBL X570 Extremed R EEIE R
o HEEEL X570 Extremed IR IERE
o 4xSerial ATA (SATA) B EHERR (M)
o 3xUEH GEAR M2 ) GER)
o 2x HAFE GEAR M2 ) GEM)
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1.2 3RI%

CPU

ERFHE

FCITRE

[BFcIEE

X570 Extreme4

o ATX R5F
« 20z #i# PCB

« 1% AMD AM4 socket Ryzen ™ 2000 £ 3000 A% & EE
o Intersil Digital PWM
. 10 EFFHAERET

« AMD X570

. #5858 DDR4 S0 IR BE BT

« 4x DDR4 DIMM {fif§

« AMD Ryzen %3] CPU (Matisse) 1% DDR4 4666+(0C)/
4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466(
0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & JF ECC ~ HEfZ {#

OIS
« AMD Ryzen 55| CPU (Pinnacle Ridge) 37 1% DDR4 3600+(0C)/

3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & JF ECC ~ HE#E
(e

« AMD Ryzen 55! CPU (Picasso) SZ#% DDR4 3466+ (OC)/3200
(0C)/2933/2667/2400/2133 JE ECC ~ EEAR EALIERY *
* E{# H Ryzen 3251 CPU (Picasso) * { PRO CPU & ECC°
* AR E M FE 2 RS, LIRS SRR -
(http://www.asrock.com/)
* [{i/* DDR4 UDIMM F =i #EZR 3 4% > sE 25 25 H o
o KRS R 128GB
o 15u FiEHE Y

AMD Ryzen 5%!] CPU (Matisse)
« 2x PCI Express 4.0 x16 ¥ ( B x16 (PCIE1) : % x16 (PCIE1) /
x4 (PCIE4))*
AMD Ryzen %% CPU (Pinnacle Ridge)
« 2x PCI Express 3.0 x16 {fif§ ( B2 x16 (PCIE1) ; # x16 (PCIE1) /
x4 (PCIE4))*
AMD Ryzen 5% CPU (Picasso)
« 2x PCI Express 3.0 x16 ffifl§ ( B x8 (PCIEL) ; # x8 (PCIE1) / x4
(PCIE4))*
* 1% NVMe SSD 1F AsFR& e
« 3 x PCI Express 4.0 x1 ffi{#§
« % AMD Quad CrossFireX™ % CrossFireXTM
o 1xM.2 i (Key E) > ZZ4% Type 2230 WiFi/BT 41
« VGA PCle R 151 :H285 (PCIEL)
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FEE . #4570 AMD Radeon™ Vega Series Graphics e Ryzen A
%l APU*
* BFES AT RERE CPU Citi#
o DirectX 12 > Pixel Shader 5.0
o THEZALFECIEHE 2GB - A RIEFIGIIERSE 16GB ©
* B R HIEUIEAS 16GB 772704 32GB Aiftac iERE «
o EEIR 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz fEHTEEA) HDMI 2.0
o ST HDMI 2.0 8 #18 (FFAHZAN HDMI B2 fiid}) B Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) *xvYCC &z HBR (&2 &)
« {#F HDMI 2.0 3748 HDR ( =B RE#iE )
« S1E& HDMI 2.0 SEHEIRA) HDCP 2.2
o TR H HDMI 2.0 ;##RE(T 4K Ultra HD (UHD) $8/%
« 7% Microsoft PlayReady®

7.1 CH HD Hil& WA RE (Realtek ALC1220 HENEIEET) T
AE
o BRFEEDCEICOE
o SRR
o 1% Purity Sound ™4 KFFFEE
- 3E R RTHIAR & 3T F25ERY NE5532 Premium Headset Amplifie
(ZFEB S FT3# 600 Ohm HYEHE)
- Al EE AR A
- EEREST
- PCB [iE i
- HARL g AR 47 R
-EZE G ERIEIL PCB
- 150 F7 /59 & F AR EE
« Z1% DTS Connect

]]]IZ!I
o
=

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o GigaLAN Intel® I211AT
o KIRHEREIARE
o XIRER FRERE
« 1% 802.3az EEE fifE 2 A HERG
« 1% PXE
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ZEWR1/0

ERE

S

X570 Extreme4

o 2x RAGEER (7£ /0 mWRIME L)
o 1xPS/2 VHE /B HEAR
. 1x HDMI ;E#EH
o 1x J¢H# SPDIF iy 5
« 1xUSB3.2 Gen2 A JHELHEEHE (10 Gbss) (GZIRFHERE)
« 1xUSB 3.2 Gen2 C JHELHEAE (10 Gbss) (GZIRFHERE)
« 6x USB 3.2 Genl i#EIR (S {ZFFER#E)
* USB3_56 EE R4 Ultra USB il ©
* USB3_56 ;IR 8 ACPI MAEETRE ©
o 1xRJ-45 LAN ;#4518 » & LED (ACT/LINK LED K SPEED
LED)
o HD EiUdEfL: BEWN B ARE RSB
Ve i

o 2k 8 x SATA3 6.0 Gb/s $£5H > % 4% RAID (RAID 0~RAID 1~
B RAID 10) ~NCQ~AHCI K 2\

o 1x Hyper M.2 ffifE (M2_1) > 3% M Key fi
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express 15l (5 FJ3E Gendx4
(64 Gb/s)) (Fiifi§ Matisse) BX Gen3x4 (32 Gb/s) ([t fi Pinnacle
Ridge J% Picasso) *

o 1xHyper M.2 ffi8 (M2_2) > %1% M Key !
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s FE#HEL M.2
PCI Express 5 (/5 AJ3% Gen4 x4 (64 Gb/s)) JHAU *

* 37 PR NVMe SSD E BB BRI
*TREER U2 B

« 1xTPM HEft
« 1xSPITPM HEgt
o 1x EIF LED KMV HEST
« 1x AMD 5 LED kS|
*AMD Jill5 LED HESHHHZ 1 —#H) RGB LED f& 16
* AMD JEUJR LED HESf LED HARR AT 3A (36W) FUEHF] 2.5
NREVEE -
. 1xRGBLED ##t
*HASHEE 1B 12V/3A 2 36W LED {§1E
« 1x A[%EHt LED HEgt
*HEEH R B 5V/3A 0 15W LED {§#1%
« 1xCPU EF#E8H (4-pin)
* CPU JE R BE0E 1B e 1A (12W) EURIHZSHY) CPU JaUR -
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BIOS &L

EESER1R
78

o 1x CPU /7K B IR EL T (4-pin) CRYEERY o FE 422 )
* CPU /7K BUR RS PR A i 2A (24W) JEURDIZR K 1 A
% °

o 4x BRER K BN E R IETE (4-pin) CEREEAY B 3 B 1R
* BRI BB R B S R B 2A (24W) JEURThZRR)7K 4
% °
* G 3-pin BY 4-pin AR A FTEB){HEH CPU_FAN2/WP
CHA_FANI1/WP ~ CHA_FAN2/WP ~ CHA_FAN3/WP F1 CHA _
FAN4/WP °

o 1x24pin ATX ZEIFEEH (5 E BEIREHE)

o 1x8pin 12V BRI (555 BIFEH)

o 1x4pin 12V BRI (555 BHEH)

o 1x AR EEEE 150 SEEEEH )

« 1x AMD LED Jal5 USB #E$t

« 1 x Thunderbolt AIC #2535 (5-pin) ({#37 % Thunderbolt

AIC )
o 2x USB 2.0 HESt (374% 4 { USB 2.0 58 FE1R) (GLIREREGE)
« 2xUSB 3.2 Genl HESt (4% 4 {H USB 3.2 Genl ;EEZHR) (31&
FREIRE)
« 1x B Type C USB 3.2 Genl HEdt (GZiEEFEM#)

« AMI UEFI Legal BIOS & GUI 34%

o 3217 TRESERIAL

« ACPI 5.1 fF & UARE H BIFRE

o TR RPRERE

« % SMBIOS 2.3

« CPU~CPU VDDCR_SOC~DRAM *VPPM *PREM VDD_
CLDO ~PERM VDDCR_SOC ~+1.8V ~VDDP &% &%

o WEERE: CPU~CPU / 7Kim BRI ~ H873% ~ B3R / 7Kim BRI

o FEUFELEZT . CPU~ CPU / /KM EIIR ~ B ~ Bk / 7K B R L

o EREEE (K CPU R B BRI AR BUREE) © CPU~CPU/
K B~ PR~ BRRR /K B

o ERZEEEEEE : CPU~ CPU / /KB ~ H5R ~ H73k / 7KiEy
B

o TEEEEEPE: 412V~ 45V~ +3.3V > CPU Vcore~ CPU VDDCR_
SOC~DRAM *VPPM ~ PREM VDDCR_SOC ~ +1.8V > VDDP
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EERIR « Microsoft® Windows® 10 64-bit

Fiih] « FCC~CE
o ErP/EuP ready (ZH B ErP/EuP ready BE{FLIERR)

* QI AT E R - 55 EEAIA9E0, : http./www.asrock.com

FEEAX

A A TS INEBAE » B E AL R R [T » e (27575 BIOS HIHIZE ~ HR/TEIHIE
TR i IR AIEEAE TR > AR E B i B R H IR E I A R B B 21 R
MHITTHERZEBEL G - EIEETTEIGEIRRBER % o A2 1 A RpTa dn T

FERAZMIT AR -
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1.3 BMRERE

[EBIEERRE BEARA T2 B BRARIE S AE ST L0 » 2Bk THERE Y » A BEAR
TEEAEST_E - BBk A TR -

- @

Short Open
&% CMOS Bl % EPR CcMOs
(CLRCMOSI) 5 FARL: THEY
(FH2HE 1 E R PP
23)
& EIFIAH CLRCMOSI {F: CMOS A& R CMOS HIE BHE &R ek E & A

L2

AR RS ~ I ~ IRFFR B oRiias E 2 - 5 2B PRl B A% R 2 BUR THRR AR OE »
3 ' A PR ARG S AT SRR, - AN (o PR 357 CLRCMOST RIS BEHY
3% G BB CMOS REU T BkAREE » 35 (TR ES0T BIOS 12 IZANEFR
CMOS > BRI BHT BRI - AR IOEITIERR CMOS BhERTRRE °
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14 IREBFETR 58

WAL R BEHASTARDUAR © 75 N O ARIT B TEAS LT R IR L o HFBARIEE TE T I
R L 2 fFRE K ERMR A TR A o

SRR HER
(9-pin PANELLI)
GE2HE 18 R

18)

R

FHRIALIT B SR RS B
AR IR L~ AR RR
MR REF G IR ZE S
TEEEAE 2 RIFEE R ER
B

HDLED-
HDLED+

PWRBTN ( itz ) :
SR ATEINT LATE IR o 1 ]38 E (8 FH A IR A A AT PR IR A 77 2C o

RESET ( B4 ) -
BEE PR ATENT LRI AL - F B RS A L EEB T IE AR » #4 T B AL A
I 2

PLED ( A### )7 LED) :
SEBEE AR BIENR AT IR REFETAE o SR IETEEFRF » it LED Br52t o FATEA
S1/S3 HEHRARRERF » LED G fF#8PTRE  ZAEEEA S4 BERRAKRESCBAE (S5) BF » LED Er/EH »

HDLED ( f#5%) LED) :
SRR AR _LATREREIEE) LED o BRREIE7FHENK B A B FIF » LED B7EiEE

Fr AR 7 AT o BT 22 H A 26l ~ B4 ~ PR LED ~ i
€% B) LED ~ I J LAt S EEHALL o B AR AT AR AE R R ML HER T » FRTHERE AR
TGRS IERERHAT ©
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5 LED KW\ HrEt SPEAKER AR AR FE IR LED Bl

(7-pin SPK_PLEDI) ot ﬂ/\:&ﬁéh?ﬁkﬁkﬁ
(FESBE 1 5 ek 19) v | |
oo
1 [0
PLEIIJ+
PLED+
PLED-
Serial ATA3 £758 o~ F A 38/ \HH SATA3 UHE RN
(SATA3_1_2: D 2 EPEETFAC R SATA HRHER
HBME 1 H R 1) = (LU= E T 6.0 Gb/s ERHE#Z -
(SATA3_3_4: < B
E2EE L E fRE 14) g g
(SATA3_5_6: & LS
ABHE 1 E - #RIE 15) © = @
(SATA3_7_8: 2 2
SRS 1 H W 16) s IE S
o 1l ~
2 2
(L IL] =
o =l =l »
AMD LED JA\j7 USB Hft . UL HESEFI HHE AMD SR3 #
(4-pin USB_5) I EAER Y USB #5288
(FESHE 1 E 8k 31 uss_pwh
USB 2.0 HEst use_PWR REE FEEREEER - &

USB 2.0 HE#H AT S R A {1833
iR o

(9-pin USB_1_2)
(FEZBIES 1 5 fwak 21)

(9-pin USB_3_4) !
(GE2MIZE 1 5 1855 20)

USB 3.2 Genl #E8f KERR EEBWHPES . &
(19-pin USB3_7_8) i wa some 1[0  mase sem.  USB 3.2 Genl HEBH 5] S4B
HRME1E 10 owloQlmeesen  (EEEEE
(19-pin USB3_9_10) L”.Z"Z‘,SSII Z:\EPE’SSW
O LN = DTS o
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AT C FHHY USB 3.2 K E R B A —ERTER C 4
Genl HEST B USB 3.2 Gen1 #ESt o MHEST
(20-pin F_USB31_TC_1) FAA 84 USB 3.2 Genl 1554H »

(GEZME 1 5 iRk 17) ISR HEEEING USB 3.2 Genl 5&

PR
USB Type-C Cable

AR SRS OND rces KBRS EEERREE R
(9-pin HD_AUDIOI) ‘M'C*TZTMH I =T

(GE2ME 1 5 W57 30) Io |o

1 (‘) Q‘) C‘D

Q 1 BRI B AR R B E A MR (Jack Sensing) » B LHIETRARAL A 1
HDA 7 REIEREESF o GG IR F R F R LR o
2. FHEH AC’ 97 BRI » At HE Ll AP B 44 R Rt e afl et
A. 5 Mic_IN (MIC) :#E#EE MIC2_L°
B. /¥ Audio_R (RIN) % OUT2_R HA#¥ Audio_L (LIN) 3% OUT2_L°
C. 15 (GND) JEFEE I (GND) »
D. MIC_RET } OUT_RET {£{# HD E RIS o BAFEE AC’ 97 Bl L&
jt)g °
E. F BB FTHIZE 5 /E 5HAT{E Realtek FERHETHZAHHTFront Mic I a7 5 [ #7 & 4 J

o A MM VU 4-Pin K

Y MERESE. SErEE

b 3-Pin AR KSR F5HEE Pin
1-3°

CHA_FAN_SPEED

(4-pin CHA_FAN1/WP) FAN_VOLTAGE

i YN G e e FANSPEEDCONTROL%
GE2RE 15 W9t 32) e

(4-pin CHA_FAN2/WP) GND
e o FAN_VOLTAGE
GEZMFE 1 H w5k 26) FAN_SPEED
(4-Pin CHA_FAN3/WP) FAN_SPEED_CONTROL

GEZRE 1 H Rk 22)

12 34

191



192

(4-pin CHA_FAN4/WP)
(FEZHEH 1 H st 12)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

NN

CPU Jil 53 258
(4-pin CPU_FAN1)
(GEZHEH1E wik3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

< EHEMEC  4-Pin CPU JER

EREE ) BEOH o G EE
% 3-Pin CPU Al » FEHEE Pin
1-3°

CPU /7K B AL 2R
(4-pin CPU_FAN2/WP)
GH2HE 1 H > sk 4)

FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

A FHEMTEC 5 4-Pin 7K CPU
JEmHEEE o FIEGTESERE 3-Pin
CPU 7KiB a5 » ##% % Pin 1-3°

ATX FEJFEZH
(24-pin ATXPWR1)
GELERNE )

AL HEMRIL i —#H 24-pin ATX
YR o B P 20-pin
ATX BIRHEIERS - 3548 A Pin 1
52 Pin 13 °

ATX 12V E i #Z5E
(8-pin ATX12V1)
uﬁ%ﬁjﬂﬁg 1 E fﬁ%}q 1>

AR B —# 8-pin ATX
12V BEFEEH - HELA 4-pin
ATX BIFHEIERS » 357 A Pin 1
Jz Pin 5°

*@tﬂ:- ?ﬁ

B € 8 CPU Y
BIRE > MIER R RRIEIRAR o

A% PCle B IRFRIE A ML E2
EE °



ATX 12V E{FFZ0E
(4-pin ATX12V2)
(GE2ME1H iR 2)

U

X570 Extreme4

NG ATX 12V BIREE I EE
GE

* BRFIHAERE LR A
b s

Thunderbolt AIC 258

3538 GPIO 15

(5-pin TBl) Thunderbolt ™ Kt I/ (AIC)
GEZREH HRHE 28) % Thunderbolt AIC $£5H -
* 2515 Thunderbolt ™ AIC £%¢
AEA PCIE4 ( THAZ N ) -
LPC/TPM HEEt I HESE BB E TR A i

(17-pin TPMS1)
(GE2B55 1 5 fm9%E 29)

%

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

GND

LAD2

LAD1

GND
S_PWRDWN #
SERIRQ #
GND

(TPM) A#f > AT REIR GETF <58 -
WTIEGE ~ BB E R 2
TPM At e Lidig 2 2 ~
(FAEHNT B D UHEE 5 TE
Mo

SPI TPM HE&t spLbas I 35ES 1% SPI Z4A A1
(13-pin SPL_TPM_J1) [ oummy (TPM) b AT el BT 4 B
(GH2R5E 1 B a9k 1) SPLRF?:\ B R 5 % o
TPM_PIRQ - L\b ™ ( . .

SISO TPM /«\ff}ﬁﬂj\ Mtfﬂﬁ%z:%
[Qofo[ololo BRAEBA G AR E T AT

| SLUPMJ:S# [
RSMGF:\‘S[?H#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2
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AMD FAN LED #F$f
(4-pin AMD_FAN_LEDI)
H2MEE 1 E R 7)

AMD FAN LED HE& R #E
AMD #{EERRERTHY) RGB LED
ERAR - MBS
S E LED FRRAGUR -
*AMD Jil 7 LED HESHHHZA R —
#%H RGB LED J& {6 -

Bk YILIsEER MR EE
FAN LED #8#3 > SRR AT 58
i1z

RGB LED #Egt
(4-pin RGB_HEADERI)
(GEZHIE 1 5 #w8F 25)

It RGB #ESt I #HE RGB LED
JERAR WML B A
LED HARAZR «

L P LIsEER M EE
RGB LED ## » LA AT sE
Ei= iz

* BRRETEHEAUFENIZRA » 35
S5 45 H o

AJ%EHE LED HESt
(3 1 ADDR_LEDI)
(FEZRE 1 5D W9t 24)

UL HEST A B2 ] (0 A 2t
41 LED JEIn] E 4k LED
JERAR -

Bt Y1) USSR TR
7EHE LED fliR » S RIS AR ATRE
B3

* BRFSEREHESTAVFEMIGRIA > 3
2[5 46 He
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspan-
si

« Bentuk dan Ukuran ATX
+ PCB Tembaga 20z

+ Mendukung seri prosesor AMD AM4 socket Ryzen™ 2000 dan
3000

- Intersil Digital PWM

« Desain 10 Fase Daya

- AMD X570

« Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

+ 4x Slot DIMM DDR4

+ CPU seri AMD Ryzen (Matisse) mendukung DDR4 4666+(OC)/
4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466
(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori
tanpa buffer®

« CPU seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) mendukung memori
tanpa
buffer DDR4 3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/
2133 ECC & non-ECC*

+ CPU seri AMD Ryzen (Picasso) mendukung memori tanpa
buffer DDR4 3466+ (OC)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non-
ECC*

* Untuk CPU Seri Ryzen (Picasso), ECC hanya didukung dengan
CPU PRO.
* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
* Lihat halaman 25 untuk dukungan frekuensi maksimum DDR4
UDIMM.

- Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB

+ 15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

CPU seri AMD Ryzen (Matisse)
+ 2xSlot PCI Express 4.0 x16 (satu pada x16 (PCIE1); dua pada x16
(PCIE1)/x4 (PCIE4))*
CPU Seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)
+ 2xSlot PCI Express 3.0 x16 (satu pada x16 (PCIE1); dua pada x16
(PCIE1)/x4 (PCIE4))*
CPU seri AMD Ryzen (Picasso)
+ 2xSlot PCI Express 3.0 x16 (satu pada x8 (PCIE1); dua pada x8
(PCIE1)/x4 (PCIE4))*
* Mendukung SSD N'VMe sebagai disk boot 195
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Grafis

Audio

3 x Slot PCI Express 4.0 x1

Mendukung AMD Quad CrossFireX"™ dan CrossFireX"™

1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul WiFi/BT tipe 2230
15u Bidang Kontak Emas pada Slot VGA PCle (PCIE1)

Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri
Ryzen*

* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Default memori bersama 2GB. Memori bersama maksimum

mendukung hingga 16GB.

* Memori bersama maksimum 16GB mengharuskan memori sistem

32GB terpasang.

Mendukung HDMI 2.0 dengan resolusi maksimum hingga

4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 2.0
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
Mendukung HDR (High Dynamic Range) dengan HDMI 2.0
Mendukung fungsi HDCP 2.2 dengan Port HDMI 2.0
Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 2.0

Mendukung Microsoft PlayReady®

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek

ALCI1220 Audio Codec)

Mendukung Audio Blu-ray Premium

Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

Mendukung Purity Sound™ 4

- NE5532 Premium Headset Amplifier untuk Konektor Audio
Panel Depan (Mendukung headset hingga 600 Ohm)

- Daya Masuk Kuat

- Teknologi Direct Drive

- Pelindung Terisolasi PCB
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LAN

1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

- Deteksi Impedansi pada port Saluran Keluar

- Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki
- Konektor Audio Emas 15u

Mendukung DTS Connect

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel® I211AT

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung PXE

2 x Port Antena (Pelindung Panel I/O aktif)

1 x Port Mouse/Keyboard PS/2

1 x Port HDMI

1 x Port SPDIF Out Optik

1 x USB 3.2 Gen2 Port Tipe A (10 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)

1 x USB 3.2 Gen2 Port Tipe C (10 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)

6 x Port USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)

* Daya USB Ultra didukung pada port USB3_56.
* Fungsi pengaktifan ACPI tidak didukung pada port USB3_56.

1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

Soket Audio HD: Speaker Belakang/Tengah/Bass/Saluran
masuk/Speaker Depan/Mikrofon

8 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, dan RAID 10), NCQ, AHCI dan Hot Plug

1 x Soket Hyper M.2 (M2_1), mendukung modul M Key tipe
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express hingga Gen4x4 (64 Gb/s)
(dengan Matisse) atau Gen3x4 (32 Gb/s) (dengan Pinnacle Ridge
dan Picasso)*

1 x Soket Hyper M.2 (M2_2), mendukung modul tipe M Key
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul
M.2 PCI Express hingga Gen4 x4 (64 Gb/s)*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
* Mendukung Kit U.2 ASRock
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Konektor

+ 1xHeader TPM
+ 1x Header SPI TPM
+ 1xHeader LED Daya dan Speaker
+ 1xKipas Header LED AMD
* Header LED Kipas AMD yang kompatibel dengan lampu strip
LED RGB biasa.
* Kipas Header LED AMD mendukung LED strip dengan pemuatan
maksimal 3A (36 W) dan panjang hingga 2,5M.
+ 1xHeader LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36 W
+ 1x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
+ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
+ 1x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
+ 4 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA _
FAN3/WP dan CHA_FAN4/WP dapat mendeteksi otomatis jika
kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.
+ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
+ 1x Konektor Daya 12 V 8 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
+ 1x Konektor Daya 12 V 4 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
+ 1x Konektor Audio Panel Depan (15p Konektor Audio Berwarna
Emas)
+ 1xHeader USB Kipas LED AMD
+ 1 x Konektor Thunderbolt AIC (5-pin) (Hanya Kartu
Thunderbolt AIC yang didukung)
+ 2xHeader USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
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+ 2x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 4 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

+ 1x Header Tipe C USB 3.2 Genl Panel Depan (Mendukung
Perlindungan ESD)

+ AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI
+ Mendukung “Plug and Play”

Fitur BIOS

+ ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

+ Mendukung jumperfree

+ Dukungan SMBIOS 2.3

+ Multipengatur Tegangan CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM,
VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1,8V,
VDDP

+ Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis, Sasis/Pompa
Air

« Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis, Sasis/
Pompa Air

Monitor
Perangkat
Keras

+ Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis,
Sasis/Pompa Air

+ Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis, Sasis/Pompa Air

+ Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8V,
VDDP

(01 « Microsoft® Windows® 10 64-bit

Sertifikasi - FCC,CE
+ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun men-
jadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena
overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F,, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O0.C.)

ASRock EUROPE B.V.

Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : X570 Extreme4
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: Kw"’/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity ,ISR@CH

For the following equipment:

Motherboard

(Product Name)
X570 Extreme4 / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

X EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 [0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ce

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
July 5, 2019
(Date)

P/N: 15G062166001AK V1.1
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